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R
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MTU3 B DIRFDNA A v E—5 o X&)
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HAhEHEEE (PWMBANRBEICT I T4 TLRIVIZE 212 L ERHE) 12X 5EE
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oz 72k BiEH
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GPT & A D A EE Ik % Hl
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5% 5 FEEIfHIEHEE

#1.8 FEESAUE27—X (1/14)
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HREE B

4 —49% v k MAC (GMAC)

1R—kx321=Zw b

IEEE802.3

IEEE1588-2008

EEE F® IEEE802.3-az-2010

10/100/1000 Mbps T —# 85k & H7K— b

2B E—FELUEIEE— FITHE

16KBETHDIEEIL—LES Y URIL—LOWAZYR— 570553 TILED
L—LE

R2AKDTELRAIZANLE2TAYIRAMACT FKLALYRA

EHEILXTITILT LRI A LB E—RKEYR—F

S0 IEEE 1588-2002 3£ U 2008 1 —H 1y kT L—LB A LARB Y TEYKR—
RMII/RGMII 33 /8 —4 A MI/RMI/RGMII f % 7 1 — R EHHR— b

TSN ##E (IEEE802.1Qbv, IEEE802.1Qbu/802.3br)
BASRXFa1—FBLUSTXFa1—DIILFXai—%FKR—F

DMAF¥RJL : BRXF¥RILE LU B8TX Fr L
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A=Yy bRA v F (ETHSW)
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SZEBESLUETERIIE (1000 Mbps IFE=_EBEDH)
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9]\

8 DONEBRELANNIZEE 21—

TILFFF¥RETA—FFr Rk

VLAN 7 L—L

IEEE 1588-2008 Hift

704 5<% JILE Ingress VLAN 4 4" & Egress VLAN %2 5 MiB10. AR, & & O24E (&K
—rTOYUTNETETTILEY VLAN 7 L—LEHR— )

hy FRIL—ENTHEEE

TFTINAALAR)LY >4 (DLR)

T045 53 I )igR— FED Egress L— RHIRR

REABEER— FED Ingress TAO— KF v X b/ TILFF¥ A MR F—LIRE
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BEOEMEEZAMRICT I2HEFHDEODEZIA LRAOY FEFESYTILEA LRy
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IJL—LFYToTVay

BYNF 11— TETHrT—Ta Y
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BALRRTRESLY TDMA BEIRIZHII LIz 2 D04 4 Y ED 2 —I/ILAMERAHE,
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—LDHR., JO—A—F—1 )
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USB2OHS KRR " TJ720L 3 E o 1/R—Fk
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—F)
RS-485 K54 /8a v bO— Lk GASRHXE—F)
HODEH#EEEDICT ZIL—TN\y o GASEHAE—F. Ay EHKAE—F)

[2C/NZR4 >% 7 xz—2Z (IIC)

3Fv I

BIET+H—< Yk PCHRRT+—T vy hEFILSMBus 74+—< v bk
YRR/ AL—TE— FZERAHE

TILF IR ARG

RKRERERE : 400 kbps (RE VA —FE—FHELUT 7R FE—F)

CAN-FD & ¥ 12—/l (CANFD)

2 F v
CAN-FD ISO 11898-1 (2015) #£#iL
BIERE
- 253 AJLCANE—F : 1 Mbps
— CANFDE—F:
AFEY FL— bk : &K 1 Mbps
F—AEw kL—F : &K 8 Mbps
B 12 Ay E—UNRNyT7 (TFL—LYAXNT6/831 FDIFE)
- @Ay 77 TXFH641E
- HRANYT7  TXERXER 128 (FIFO #&T)
MEY FOZEIDBELU 18 E Y FDILEIR ID O:EIRATEELR ID 24 T
BIRATGEL I L—LEA T T—2IL—LEYE—FrTL—LA
=K 256 DRIE/L—IL

DYTIRY I INA B T—R
(SPI)

o 4F ¥Rl

SPI ERiXHEEE

MOSI (RRZHH., AL—TAA), MISO (RRE2 AN, AL—THAH), SSL (RL—T
EIR). BLURSPCK (SPI/nwy) E5#FEALT. YRAFEIFRL—TELTYY
TIVEREMTTRER SPI B1{E (4 #8X) FREo oy o/ EHKEE G &BKX) TP U T7ILEE
METRE

T—87+—<vk

- MSB77—RAR+/LSBI77—XR +DYIYEZETHE

- BEEYIMRE4EY b~32Ew b DEIRTEE

- REYhFx4BFIFODREERNYI7EZERNY I 7

- 1EOEEBETRRI TIL—LOEZENTEE (1 TJL—LIFRAI2EY +)

Y RAAZ{EF. RSPCK [XZ{5/\y 77 7L CHEELLTTHE

R01DS0426JJ0130 Rev.1.30
Jul 7, 2026
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k

1. =

£1.8 EESUETI—X (44)

Here BREEREA
AR U TILRY TSNS VBT o 2F ¥R
—2X (xSPI) e JESD251 #4i
o WILFARL—TEFEXK2AL—T
e 7O FaJLE—FK:1/4/8 £ SDR/DDR

1S-1S8-1S. 4S-4D-4D. 8D-8D-8D

OctaFlash. OctaRAM. HyperFlash. # & U HyperRAM %+ HR— k
7O r3JLE—F : QSPIE#D 2/4 E> SDR
1S-2S-2S. 2S-2S-2S

1S-4S-4S. 4S-4S-4S

REMEERT FLAE
REMRERMBT I AL TUIHAIIL

XiP E— REHHR— k

256 MB £ T®O 7 F L AR IR
BLLATUYDN—R K=K 7y FHEE
BAL—TY bDN—R 54 FEHRRENY T 7
K4V FETHREARELZT=2TILAIUF
Hhsavs  AARrO—TDR— 2405V T F
Uty MERBOBH AT FRE : ZEK4a70FK

SDIMMC 7K R ko > % 7 =—2X (SDHI)

2F ¥R (FYRILOICERRBEY by FY¥RILTICIIRRKI4EY L)
SDAEY/IOA—KALA2BTxz—R AEYF/4EY kSD/NR)

SD. SDHC. & U'SDXCSD A EYH—K7HEREHKR— b

T 74l k. high-speed, UHS-I/SDR12, SDR25, SDR50, SDR104., # & Uf DDR50 #5i%
E—REYR—F

IS—F v #HEE: CRC7 (XY K/ LRKRURA). CRC16 (FT—4%2 )
h— FiRt#ae

EZXAHRETTR—

MMC 4 2 7xz—2R (1/4/8 EY k MMC /3 R)

eMMC /34 R 7 U RIZxthG

THIEH#:. High-speed (SDR/DDR). & U HS200 85t E— F&EHYHR— K
BEEIERIEY AH (HPI) EHHR—

PCI Express Gen3 (PCIE)

PCI Express Gen1 (2.5 [GT/s]) / Gen2 (5.0 [GT/s]) / Gen3 (8.0 [GT/s])

W= b3V TLYYR/ITVRRA VT TYU =22y BA4F01 0745 L—2 3
VLT RA

L=/ R—b 1 b= x2R—b, FE2 Lb—r x 1 7R— b &RIRATEE
BRI EYR— b

BRRT—4RA40—F 256 /34 b, JKFEAELERY A X512/314 +
FANEDH - 1~8

RE /RO EFHER O BRI A HEH

EHEHE (ASPM L1-Substate DHR— k4 L)

I>—0E 04 (AERYHR—b)

ECCIZ& B FIFO Y FLA

HR— MgRESL - 2

3¥ 1. EtherCAT I%. Beckhoff Automation GmbH, Germany D& $371Z T3,

R01DS0426JJ0130 Rev.1.30
Jul 7, 2026

RENESAS Page 9 of 170



RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 1. 8=
19 7+rod
Hige HRES B

12 Ew k AID 3 >/\—%4 (ADC12)

12Ey bx32=y bk (A=Y FO0. 1:4F ¥R, A=Y F2:15F ¥ HIL)
SMERE 12 By b

pagdisi|

0.32 uys/F ¥ RJL

BEE— K

AXxYE—F (VUL RE Y U E— R/ ERAX Y VE—R 3L —TREF ¥ U E—
K)

T IL— FEEH

B2 FIL&IR—)L FHAE

HADY Y TIL&R—IL FRIEEZES

LEITHZ. FyRILERY Y TIL&AR—)L xS (£2=y FMZ3FyvRIL)
Yo USRI

ForITEITHLTY T ERIARTE ATAE

SATILEYHE—F (ADE!T—4 2 E1bHar)

3D AID BB AE

YVIL9zF7 YA, 24T (MTUS,ELC)D R H, SN RS
ELCIZkZA R MY VO EeEYR—

BEE Y=y L (TSU)

1Fv2RIL
HXFEE : £2 °C (Typ)

#*1.10

EBEXAA VA7 —REAN—FKY9Yz779€5L—4%

HteE

PAREERBA

AS 4 ¥4 72— (DSMIF)

3FFRILx102=y b

2 A7 (UNV) £1=1E 3 AH (UNV/IW) EIRATRE
BRK6ADAL ED 2 L—4% Z5EH 5 ERATRE
Sinc 74 LA IE, 1R, 2R, F£i-1F 3 REZIRATHE
POE3 & POEG IZEEL S —&#K

BRI TR OBEEEIE

274 0aw% 250 MHz/400 MHz iRl 4g

=AML=y ~ (TFU)

231=w k

sin, cos. arctan, hypot_k ( \/x2 + yz/k ) DEE
sin & cos DREIEFETE

arctan & hypot_k DEIFETE

Iva—4S42837x—R

EnDat2.2 (16 2 =w k)
BiSS-C (16 2=w k)

A-format (16 1= k)
HIPERFACEDSL (16 1= k)
ENCOUT (1a1z=v k)

111 =751 (112)

e

HREER B

AEYTOTFHS 3=y + (MPU)

Cortex-R52 MPU

2RXF—Y MPU (EL2 &KV EL1T)

% MPU $1=Y 24 $815

< X% MPU

Cortex-A55 # & U Cortex-R52 LISt D < X4 (DMAC, USB. 4 —¥H % k MAC,
CoreSight. SHOSTIF, LCDC. SDHI, PCIE) 23 AEYTOTFHaY

LORES54 MTATY L3 Uik

TOTSLARELEEZICHER. EEGLORIDEETH®RZIZHIE

CRC j&H 2 (CRC)

2F v
8. 16, FIE 32 EY FEUDEEDNDT—FRICHLTCRC O— F&#4R/RK
LUTF®D 5 DDA ZIERMN 5B IRATEE
— X324 X264 X234 X224 X164 X124 X1+ X104+ XB+ X7+ X5+ X4+ X2+ X + 1 (32-Ethernet)
_ X32+ X28+ X27+ X26+ x25+ X23+ X22+ X20+ X19+ X18+ X14+ X13+ x11+ X10+ X9+ x8+
X6+ 1 (CRC-32C)
— X164+ X15+ X2+ 1 (CRC-16)
— X186+ X124 X5+ 1 (CRC-CCITT)
— X8+ X2+ X + 1 (CRC-8)

R01DS0426JJ0130 Rev.1.30
Jul 7, 2026
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RZ/T2H & U RZIN2H T—H2 2 — k 1. 8=

£111 =I5 (212)
e B EETLE

20y Y EZ2EE (CLMA) e ABVBwy (AA4rinyy RS, PLLER., F-EXEERLFyITFoL—42n5
DEELGHAI OV I ERBEER
o ANV OvIREEFLEDKRY : AR

T—HEEERE (DOC) 16 Ev bOT—2 EHE, ME. FLEEET ¥

HMAIEBED2—IL o LUTOtE—I7T s #itERRATES 2 —ILHFIARIEETY :
- GPT:4F ¥R
- SCL1FvRIL
- lIC:1FrvRIL
- SPL1F¥RIL
- CRC:1a1z=v k
- RTC:1az=v k
— GPIO : % GPIO & &A™ &E
- ECCftEWE L X T L SRAM
o NLDEABEDA—NITEEDRADEDS A —IIHILTIVEYTSNTLS=H.
EL2MPU [k YT Y R RENAIEETT,

#®1.12 tXal)Fq

i R

TFa YT 4D o tFaFI—b
o JTAG FFE(*2)
e SCIUSB J— +EB5E(E2)
o BELLTIEIL—4%

— X#EES : CBC/ECB/CTR/GCM/XTS 0 AES128/192/256 E v +
— JEXIFREES : ECC 256 E v k. RSA 1024/2048/3072 E v . RSAES-OAEP
— /vy Pa: SHA-1, SHA-2
— A wt—TFB5E : HMAC. CMAC. GMAC
— ELZL7I)LIY XL NIST P-256 [Tk 5 ECDSA, RSASSA-PSS. RSASSA-PKCS1
TRNG
Cortex-A55 FE 5 i3k
o Am® TrustZone®F4 /oL —

T FHLCR BHEFRBASETEAVEGHhE (LS,
F2 FEXIVTAHRTRIEXICLSRBANTEETT .

£113 Ty

L BAREEREA
TN TAL R TT—R o Arm DE&ETIZL S CoreSight 7—FFU F ¥
o JTAGISWD A A T x—RIZKB TNy HEE. ETFIZ& D FL—R#EE. BLUETRIC
KBV ARTLINR

®114 HEBHRR A E2T71—X

e BREEREA
SYTFIKRA L VA T —R e AL—TE—FTOYYTFIEENAEETT,
(SHOSTIF) o XAiEAVETI—R

- EFO=SYUTALRYTISIA B2 Tz—R (4K SPI)
- TaTFI, Iy R, FEA Y FILSPIZ& SRR SPI E— K
)T Ay IEETYE R

YT IMETYEZ

DU NT—AER%

F—AH AL XFEK32EY k x64/8—R k

A—=ILRYIRAELIUVEIT T+
(MBXSEM)

S ERR R b CPU & & U Cortex-A55/Cortex-R52 BB 8 DD+t 7+

S &R X k CPU M 5 Cortex-A55/Cortex-R52 ~ & Cortex-A55/Cortex-R52 H 5S4 EF7R R +
CPUADHEARICAWS4DMD 32 EY hA—ILKRY IR

SHE7R R b CPU & Cortex-A55/Cortex-R52 DFIAMN . BIUAHDFEELE Y ) 7 HVATEE
Cortex-A55, Cortex-R52 M CPUO & U CPU1 ORI CTHIh 7V R ET 5 <X T+ & A —
LRy YR

R01DS0426JJ0130 Rev.1.30 .’{ENESAS Page 11 of 170
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RZ/T2H & U RZIN2H T—H2 2 — k

1. =

£115 TFTARATLLA4484T7z—2R

Hige

HRES B

LCD 2> kB—35 (LCDC)

e 2HNDILUK 2O0DEHEZHYAADEBRE T L KaldE)
o HiR— FFSERNIE

- T4 HE (RGB666)

- JYvEVY

— RGB A Y<#IE LUT
o HIR—FFBIANT—H2T74+—< v b

— RGB565/ RGB666 / RGB888

— ARGB1555 / ARGB4444 | ARGB8888

— YcbCr444 8 Ev b /YcbCrd422 8 £ k / YcbCr420 8 Ew
e WXGA (1280 x 800), 60 fps ZHKR— k
o HR—FrIFTBHAT—E2T7+r—T v bk :

— RGB666 / RGB888
e CLK/HD/VD &4 SV JESHEHR—+

& 1.16 T Dtk
e BREEREA
EREE 08V:2a7 (FSALELVFFOY (PLL, TSU, OTP, USB, PCIE, ADC))
1.1V : DDR
1.8V : PLL, OSC, USB, ADC, TSU, OTP, PCIE, DDR, RGMII
3.3V :GPIO (33VEE K44 >), USB, OSC. RMIMII, ZDHDED
1.8 V/3.3 V EIRATHE : xSPI, SDHI, GPIO (1.8 V/3.3 VEIRATEE K A A >)
R Tj = -40~+125°C
Rybr—o RZ/T2H : 729 E'> FCBGA (23 mm x 23 mm, 0.8 mm £ v F)

RZ/N2H : 576 £~ FCBGA (21 mm x 21 mm, 0.8 mm E v F)
RZ/N2H : 669 E>~ FCBGA (17 mm x 17 mm. 0.5 mm E v F)

R01DS0426JJ0130 Rev.1.30
Jul 7, 2026
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k

1. =

1.2 HHEEDHLE
F1.17  BEEOLLE (1/2)

EDa—I)L HEE

RZ/IN2H (576 E>$ X1 669 E >

RZ/T2H (729 £ FCBGA) FCBGA)

CPU ARM Cortex-A55 9Dy R/ TFTaT7IL TN
ARM Cortex-R52 2
AEY L AT 1 SRAM 2.0 MB
HAERINR L8R/ N RIE 32Evyk
B Y 5A SAEREIY IA SEl, IRQO~IRQ15
DMA DMA o>~ kA—35 (DMAC) 31=y bk (Baz=vw kH-Y 16 FrRIL)
247 ILVFI7oo2a3r B4R = ([12=y bk (9FvRI)
v k 3 (MTU3)
A PWM % 4 < (GPT) Mazy bk (56 Fv#IL) M=y bk (56 F¥RJL) E
AURTIYFRAT (CMT) 31=v bk (6F¥2RI)
AVURTIYFEAT W (CMTW) 2F v R
VA VFRTEAT 6 F v
R—bF7O Ty b R£—TJL3(POE3) [121=y +
GPTADKR— 7O Ty b4 £—T)L |32=vw t
(POEG)
JFZILEA LAYy Y (RTC) 1=y bk
RIEHEE 4 —4% %y b MAC (GMAC) 3a=whk 3= REED

1 —H%y FRA v F (ETHSW)

12z=v b @oER—1) 12=y bk (358HR—F) CED

EtherCAT X L—J 3> kE—35 (ESC)

11=v bk BaEE—F)

USB2.0HS KRR NI 7v 93 VEDa

12=vy bk (1R=F)

—JL (USB)

DYFINAZT A= =23 0M0B T |[6FYRIL+12FvRIL

—2X (SCI, SCIE)

[2CNRA 2B T xz—ZX (lIC) 3FvRIL

CANFD £ ¥ 1 —/L (CANFD) 2F v I

OTNRYTISNAVETI—R 4FvRIL 4 F ¢ R JLEEN)
(SPI)

R UTILRYTISNA VB TI— [2F v 2 F a2 L (EN)
Z (xSPI)

PCI Express Gen3 (PCIE)

121=y b (1Lb—rx2R—b, FE2L—rx1R—F)

SD/eMMC 7K R ko % 7 = —2Z (SDHI)

2F ¥R

12 Ew k AID 2 >/\—%4 (ADC12)

31y bk (A=Zyhr0&az=v bk
11F4FvRIL, 2=y b21F6F
¥ RIL)

31zZy bk (Aa=ZvhkO0&kaz=y b
1TE4FyRIL 2=y F2(F15F
¥ AIL)

BEtUHYIZvY k(TSU)

1a1z=vk

AS A % 7 2—2Z (DSMIF)

10a=y bk BOF¥HRIL) 81=w bk (23 F¥ ) (F2)

ZABKI=Y + (TFU) 21z=vk
I>a—#%IF  |EnDat2.2 (ENDAT) 161=yk 14 1= FCE3)
BiSS-C (BISS) 161z k 14 1= F0E3)
A-format (AFMT) 161=vk 14 1= R(E3)
HIPERFACE DSL (HDSL) 1631=v bk 14 1= RCEENCEI)
ENCOUT 1=y k 11=v bk
R01DS0426JJ0130 Rev.1.30 RENESAS Page 13 of 170
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RZ/T2H 8& U RZIN2H T—2 — k

1. =

£1.17  HEEOLLE (212)

RZ/N2H (576 E>& &1 669 E >

ETa—)L/ H#iEE RZ/T2H (729 E> FCBGA) FCBGA)
CRC ;#H 325 (CRC) 2F v I

£ B8vYE=4[MEEK (CLMA) 71z=w bk
T—4 EEEK (DOC) 1=y k
¥ T4 F) * T3 UHshe
DAL LTRTSTITILAEY (OTP) {EATRE
SYFTILRR ML AT —R 121=w k
A—LRY I AE LT T+ (MBXSEM) {FEFAERE
ARV kY2 ar ba—3 (ELC) {EFATTEE
LPDDR4 SDRAM # 7+ X 7 L\ (DDRSS) 32Evk

LCD 2> kBE—35 (LCDC) 11=w bk

F1. —HONEMESEERTEEEA,

F2, LEAOHMBESHNBRYAVESD, 1=y b6&a1=v b9, BLUIZY F8DF Y RIL2IEFEATEFEEA,

3. WEOHNBESHARYLVESO., A=y b8Lazy M5 FFERATEERA,

T4 FHLCE BHEFRBSETEHAVEGHE LS,

R01DS0426JJ0130 Rev.1.30
Jul 7, 2026
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RZ/T2H EX UV RZIN2H F—4&2 ¥ — |+ 1. 8 Z
1.3 MRS A0Fy T
F LIS T A vy T HRLET,
®118 HESAUFvT
£ D] Rylr—o Cortex-A55 Cortex-R52 tFa )74 E)
RZ/T2H R9A09G077M48GBG 729 > FCBGA 47y Ra7 220 CPU fE AT AE
R9A09G077M28GBG FaFNLaT 220 CPU AT aE
R9A09G077MO8GBG sugLary 220 CPU fEAaE
R9A09G077M44GBG 47y Ra7 220 CPU AT
R9A09G077M24GBG FaFNLaT 220 CPU AR
R9A09GO77MO4GBG SugLa7 220 CPU ERRE
RZ/N2H ROA09G087M48GBG 576 £~ FCBGA 47y Ka7 220 CPU i AT A
R9A09G087M28GBG FaFNLaT 220 CPU A&
R9A09G087MO8GBG SugNa7 220 CPU fE AT aE
RIA09G087M44GBG Y7y Ka7 220 CPU EARE
R9A09G087M24GBG FaF7NLATF 220 CPU AR
R9A09G087MO4GBG SugLa7 220 CPU AR
RIA09G087M48GBA 669 > FCBGA 47y ka7 220 CPU A aE
R9A09G087M28GBA FaF7NLAT 220 CPU i AT A
R9A09G087MO8GBA sugLar 220 CPU fE AT A
1. TrustZone #B& <, TrustZone (T2 R AL CHEMATEETT,
RO1DS0426JJ0130 Rev.1.30 RENESAS Page 15 of 170
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 1. 3=

1.4 JovsE
117 ey7®eErxLET,

R01DS0426JJ0130 Rev.1.30 RENESAS Page 16 of 170
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k

1. =

ETR 1 SDHI (SD/eMMC)
rIL
CoreSight : ir’))
F13y TAPB ;
< PCIE
»\} 2Lx1P / 1Lx2P
Cortex-A554 5 2% 3
psu €
ACEW —

a72 a73

%] %]
32 KB/32 KBJ| ||32 KB/32 KB|

SRT L
avea—3

-GIC-SOO

Cortex-R52
(CPUO)

Gl
T

I

CM

USB2.0
x1R— b
GMAC
e x
( +2)

GMAC
x
( r1)

LcbC

SDHI (SD)
x1F v R
( k1)

E—
[

DDRSS

AXI-S GMAC
x 1R— bk
(1=v 0)

5 ETHSW
R x 3— b

AXIM

PP

/=T 4 WRAEADRED AL
ICU/ELC
CMT x 6F v Rl (L=v F0O~2)

X 2F VAL
2=y h0. 1)

GPT x 7F ¥ )L (1= +9)

RE A 1 2/SZR

>| ESC x 3K— b

POEG (2=vw M

LLPPARDE S 21 —IL

Cortex-R52 CPUOT 7 t R {5t

il

WDT x 6F ¥ HJL

12Ev FADa YV /N—4
(A= k2)

Cortex-R52 AXS e
(CPU1) DMAC
i X A x 16F ¥ XL
(1=v +0)
TCM
512 KB/64 KB| [ Timm DMAC
X 16F v Il
(2= k1)
DMAC
x16F ¥ )L
(1=v +2)

SCIx5F ¥ )L (L=v h0~4)

ICx2F v (2=v O, 1)

CANFD x 2F % &)L

SPIx3F¥HJL (2=v h0O~2)

CRC (2=v +0)

i

poc

TSU

-7 WEEAADES 2L

GPT x4F ¥ F )L (1= F10)

}{

POEG (2=w k2

RTC

ILa—KUFSS (1= O~11) MTU3 ] 25 LSRAM
EnDat 2.2 x 125 + %L GPT X307 ¥ 31 -
- (a=v ro~5) N —
[ msscxazgrra || POEG (1= F0) | g XSPI
= x2F v I
[ rirereace pst x 1257 v ||| TFU (2= v 10) |
B
[ atmaxiezern || POE3 | i
- 785 FADS O =7 ] ®ep
| ENCOUT x 1% v # L | | R |
| SCE <87 ¥ F /L | DSMIF » 187 ¥ 1L | o
(a=y ko~7) (3= k0~5)
Cortex-R52 CPU17 7 X 4 D‘ﬂ,
IUa—HIFSS (1= v F12~15) k—{ sostF |
r— 1 |

| EnDat2.2 x 4F v )L |

| GPT x 167 ¥ #JL |
(1= h6~8)

CRC (a=w k1)

BiSS-C x 4F v L.

| HIPERFACE DSL x 4F v )L |

[ TFU (2= F1) |

A-format x 4F ¥ )L

r—wmﬂﬂmr—j
(1= k8~11)

DSMIF x 127 ¥ /L
(1= h6~9)

|

MBXSEM

SCIx 1F¥# )L (1= k5)

GMAC A —H Ry FMAC GPT
ETHSW ARy FRAYF CMT
ESC : EtherCATRA L—7Ja>r bO—5 CMTW
DMAC :DMAa Y kA—3 POE3
BSC AV - &bl = D N = B POEG
xSPI ARV TIARY TISNA VBT —R RTC
wDT COFVFRYTRAR Ic
SClI SYFNAZTaZy—23vA VBT —R CANFD
SCIE Iva—FAYYTNIAZIa=r—a VAV T —R DSMIF
SPI DY TIRY)TIFNAVE T —R TFU
uUsB :USB2.OHSHRR b/ 77 v 9 avEVa—IL CRC
GIC PR wIEYRAHT Y FA—F CLMA
ELC B e 8 s = B N = Bt} DOC
MTU3 CRLFIFU2AVAATINILRIZ Y k3 TSU
SHOSTIF : Y FIRRA ML VETT—R RSIP
MBXSEM : A—)LRy I REBLUVET T+ OTP
SDHI : SD/EMMCRR b 2 Tz —X LCDC
PCIE : PCI Express Gen 3 DDRSS

ICx1F¥ 3L (2= b2

SPIX1F v )L (2=v k3)

CLMA

i

Icu

 ARPWMAE 17
COAVURTIYFRAR

P AVURTIVFRAIW
CR—FT7Y Ty A R—T L3
:GPTHAR—F7I Ty b4 2=
TR LAY Y
PCIRRA VB TT—R

: CANFDEY 2 —)L
TAIAVATI—R
 ZABBCERS

s WEITRRE (CRC) EHEH

/0y YEZSER

L TR REERE
CEEtVYaAzZv b

LAY REFIYTAIP

VB4 LTSI TILAEY
:LCDaY bE—3

: LPDDR4 SDRAMA EY A VB T —2R

2] 1.1

JovsE

R01DS0426JJ0130
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RZ/T2H & U RZIN2H T—H2 2 — k

1. =

1.5 i F A HE
# 1.19 ([T FHERE
#£1.19  SHFHEE (1/10)

ZT—\‘L/SE—?_‘O

S48 RFA AlH HeeE
P VDD33 AN I/0 F 3.3V ERHF
VDD1833_0~VDD1833_7 AN K10 RAL VOEREHF. 1.8V ELIF33V)
VDD1833_0: ETHO KA A >
VDD1833_1: ETH1 KA A >
VDD1833 2 : ETH2 KA A >
VDD1833 3 : ETH3 KAA >
VDD1833_4 : xSPI0 KA 4 &
VDD1833 5 : xSPI1 KA 4 &
VDD1833_6 : SDHI0O KA A >
VDD1833_7 : SDH1 KA A >
VDDP_18_33, VDDP_18_0~ AA IO 1.8V BT
VDDP18_7
VvDDO8 A 0.8V EEHTF
VDD18_PLLO~VDD18_PLL4 AA PLL B 1.8V BiEi%F
VDDO08_PLLO~VDDO08 PLL4 AA PLL A 0.8V EEHF
VDD33_X AR HIERA 33V EESHT
VDDP_18_X AN FHIRRMA 1.8V ERHT
AVDD18A_TSU AA BEEVYRA 1.8V ERST
DVDDO8A_TSU AA BEEVYRA08V ERETF
OTPVDD18 AF OTP A 1.8V ERHF
OTPVDDO8 AA OTP A 0.8V EEHF
VSS AR TS50 RinF, VATLDEROV) ICEHKELTLE
é (I\O
VSS_PLLO~VSS_PLL4 A PLLAYSY FifF, X TLOER (0V) 1KLL
TLEEL,
savy XTAL Hh KBIREFOERRF, IRV I ESEFERTS
184 . EXTAL #F(E Low 2L T &L, XTAL #F
EXTAL A% X, KSEHFUNOELOTEE LY. BRFEM =
Y LABEWTLESLY, EXTAL DEBE L ARJLA VDD18
(1.8V) BRI EVESIZLTLESL,
EXTCLKIN AH SR 0wy AT, KRERBFEERT 1581E.
Low [ZLTLE&Ly,
XTALSEL AR AL L0y REREF (Low : EXTCLKIN, High :
XTAL/EXTAL)
CKIO HAh SNETF A AEONERNNR S Oy o HhiEF
ETHO_REFCLK A EtherPHY 0 B 25 MHz &~ O v & 1 hi%F
ETH1_REFCLK A EtherPHY 1 B8 25 MHz &~ O v & i his %
ETH2_REFCLK HAh EtherPHY 2 FI 25 MHz &~ 0w & 1 hisF
ETH3_REFCLK A EtherPHY 3 B 25 MHz &~ O v & 1 hisF
RMII0_REFCLK H A RMIIO F 50 MHz 4 B 4 H HisF
RMII1_REFCLK HAh RMIIM B 50 MHz &~ O & i hisF
RMII2_REFCLK A RMII2 F 50 MHz 7 B & i hisF
RMII3_REFCLK A RMII3 F 50 MHz 7 B & H hisF
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1. =

#F1.19  IHFHEE (2/10)

548 b ] AR HhE
gEE—KarvkO—L MDX AR Low [ZLTLZ&Ly,
MDO~MD2 AR H}EE— FEIREBDANEF. COHFDESLA
LI )ty FMERBOEMEE— FOBRRIZEE LA
WTLIEaLY,
MDV AR J— FED#ERBEEERIRESDOANKF. A
FDESLALIF YUY FMERBOEEE— FDOER
FIZEBLBZWLTLIEEL,
MDWO, MDW1 AR ATCM D = A bH A Y LBIRESD AN F. Dk
FOEBLANLIE ULy FMERBOEMEE— FOER
FIZEBELENTLESLY,
MDD AR Ny AEFICEL D JTAG REABEMANIHEF, CDin
FOEBLANNLIE ULy MERBOEMEE— FOER
FIZEBELEVTLESLY,
SRFLarbO—)L RES# AR vy MEBDAAHF, SOHFHMN Low [2iEd &,
AMPU EUEy MREEEGZYET,
BSCANP AR NYUBEYRXv oA 2—TIEEDANEF, D
IHFMNHigh 2D E. WOV YRFY URNEMER
YFEFT, ") A3y U EFERALEVES. C 0
FlELlow IZLTL S,
RSTOUT# HAh SE) 2y MEBSOE HIHF
TNV ITAL B TT—R TRST# AR FUoFVTIZIaL—2RATRAM)EY MFF
TMS AHHD AUoFVTIZIaAL—2ATRME— FERKEF
SYTILTANY TNy (SWD) E— K Tlk SWDIO &
FELTHELED,
TDI AH AoFYTIZIaL—2BTRT—2 ANHF
TDO A FUoFVTIZIaL—2RATRA T —2HAHF
TCK AR FToFYTIIaAL—2BTR MY OYIEHF
SYTFILTALNYTNy 45 (SWD) E— FTIl& SWCLK
inFé& LTHEELE T,
NRARF—hkar kO—3 |A25~A0 HAh 7 EL A HigF
(BSC) D31~DO0 A | F—sAHABT
CSO#, CS2#. CS3#. CS5# HAH NEBAEYBEUVTNARAOF Yy TELY MEED
HhisF
RD# Hh ZAHH LETRERT R FO—TJESOH AT
RD/WR# HAh FAHLFEREFESTAHATIEREZRTA O—TE
SDHAhImF
BS# Hh NRAY AL I ILDOREERTAT—2 RESOHAHF
AH# HA IILVFTILIRIOA VAT —REFERT BT84
AADOT7 FLARKR—IL FEEDE HiHF
WAIT# AR NRAYAINIZD A AT ILERBATIHNEHED
4 Fay bO—ILIEEDANIEF
WEO# Hh D7~DOADS A R FO—JESOH HIHEF
WE1# Hh D15~D8 ~AD 54 FR tO—TEESDOH AFHF
WE2# HAh D23~D16 ~D 54 FRX FO—TESDOHHHF
WE3# HAh D31~D24 ~DS54 FR FO—TJESDOHHHF
FA4LY FAEYTHEX |DREQ AR SR T/NA X DMA SR EERES DA NIHF
¥ FB=3 (DMAC) DACK i1 SAERT/NA 25D DMA SR ERE B (1= &
FRITTU/ )Y DEBOENEF
TEND HAh DMA (28 TIE B D hinF
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1. =

#F1.19  IHFHEE (3/10)

g ] ¥4 AHliA HeRE
VAR SEI AR VARATLIS—EYRAHESDANIHF
IRQO~IRQ15 AR SHEREI Y AAERES DA NIHF
ILFIT7ooarB4  |MTIOCOA, MTIOCOB, MTIOCOC, |AHA TGRAO~TGRDO A > Ty bF ¥ TF¥ AN 7O +T
</NLR=y k 3(MTU3) | MTIOCOD v kAU RTHEA, B&UPPWM H HinF
MTIOC1A. MTIOC1B AA TGRA1, TGRB1 A > Ty b X ¥ TF¥ AN, 7O+ T
Y FAVURTHA, LU PWM HAHF
MTIOC2A. MTIOC2B AHA TGRA2, TGRB2 A > Ty b X v TF¥ AN, 7o+ T
v hAVRTHA, LU PWM H DT
MTIOC3A. MTIOC3B. MTIOC3C. |AHAH TGRA3~TGRD3 A Ty bFx ¥ TF¥ AN 7O +T
MTIOC3D v kAVRTHA, &V PWM H DT
MTIOC4A. MTIOC4B, MTIOC4C. | AHAH TGRA4~TGRD4 A4 Ty bF ¥ TF¥ AN 7O +T
MTIOC4D v FAURTHA, LU PWM HAHKF
MTIC5U, MTIC5V. MTIC5W AR TGRUS5. TGRV5, TGRW5 A > Ty k¥ ¥ TF v A
N, BEUTY RE A LIGERED A DIEF
MTIOC6A. MTIOC6B. MTIOC6C. | AHiA TGRA6~TGRD6 1 > T bFx ¥ TF¥ AN/ 7
MTIOC6D Ty b3 URTHASPWM HAHF
MTIOC7A, MTIOC7B. MTIOC7C. |AMA TGRA7~TGRD7 4 > 7w X% FTF ¥ AN /T +
MTIOC7D Ty b3 URTHAPWM HAEHF
MTIOC8A. MTIOC8B. MTIOC8C. |AHiA TGRA8~TGRD8 A > Fw kX v TFX¥ AN/ 7D+
MTIOC8D Ty k2 URTHAPWM W AiHF
MTCLKA, MTCLKB, MTCLKC. AR MTU3 RsER Y O v ¥ AHimF
MTCLKD
R—b72 Ty b4 x— |POEO#. POE4#. POE8#, POE10#. | A MTU3 Z/N\A 1 VE—F U RKREICTHERESOA
7L 3 (POE3) POE11# NiHF
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#F1.19  IHFHEE (4/10)

48

Y F 4

AHiA

HHE

LA PWM 4 4 < (GPT).”
GPTRDKR— 7Y R Ty
kA %—JJL (POEG)

GTETRGA. GTETRGB. GTETRGC.
GTETRGD

AN

SR Y BANGFE L CHABIEBEROA NG F

GTETRGSA. GTETRGSB

AN

SEB N HAAWTFS L CENZLEERDO A ANIHF
(SAFETY)

GTIOC00_0A~GTIOC00_4A.
GTIOC00_0B~GTIOC00_4B.
GTIOCO1_0A~GTIOCO1_4A.
GTIOC01_0B~GTIOCO1_4B.
GTIOC02_0A~GTIOC02_4A.
GTIOC02_0B~GTIOC02_4B.
GTIOC03_0A~GTIOCO3_4A.
GTIOC03_0B~GTIOC03_4B.
GTIOC04_0A~GTIOC04_4A.
GTIOC04_0B~GTIOC04_4B.
GTIOC05_0A~GTIOC05_4A.
GTIOC05_0B~GTIOC05_4B.
GTIOC06_0A~GTIOC06_4A.
GTIOC06_0B~GTIOC06_4B.
GTIOC07_0A~GTIOCO7_4A.
GTIOC07_0B~GTIOC07_4B.
GTIOC08_0A~GTIOCO8_4A.
GTIOC08_0B~GTIOC08_4B.
GTIOC09_0A~GTIOC09_BA.
GTIOC09_0B~GTIOC09_6B.
GTIOC10_0A~GTIOC10_3A.
GTIOC10_0B~GTIOC10_3B

Ah

AT XY TFYAR/TIORTY FaURT7H
H/PWM H himF

GTADSMO00_0~GTADSMO00_1.
GTADSMO01_0~GTADSMO1_1.
GTADSM02_0~GTADSMO02_1.
GTADSMO03_0~GTADSMO03_1.
GTADSM04_0~GTADSMO04_1.
GTADSMO05_0~GTADSMO05_1.
GTADSM06_0~GTADSMO06_1.
GTADSMO07_0~GTADSMO7_1.
GTADSMO08_0~GTADSMO08_1.
GTADSM09_0~GTADSMO09_1

HAh

A/D ZiBIsERERADOH NinF

AVRFIVFEALIW
(CMTW)

CMTWO_TICO. CMTWO_TIC1.
CMTW1_TICO. CMTW1_TIC1

AN

CMTW A4 > Ty kX ¥ TF v AhiHF

CMTWO_TOCO, CMTWO_TOC1,
CMTW1_TOCO, CMTW1_TOC1

A

CMTW 79 b Ty ha v RF7HAHF

UT7ZILEAA L9899
(RTC)

RTCAT1HZ

HAH

RTC 1 Hz tH A imF
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1. =

£1.19  BFHEE (5110)

598 Y F 4 A7 Bhe
SYFIaAIazH—3 | SCKO~SCK5 AN s 0y AMAKF (Y Ay Y EHAE— K5 SPI
Y4 28T T—2 (SCl) E—F/RY—FA—FE—F)
RXD0~RXD5 A% RET— 2 ANGF ASAHXE—F v 0y RAH
XE—F/RY—FA—FE—F)
TXDO~TXD5 HAh EET -2 HNEF@BSRABXE— 70y I REH
XE—F/RY—FA—FE—F)
CTSO#~CTS5# AN EERBESOANRTFRSRAPXE—F VD09
BRHPXE—F). 7V 71 7 Low
RTSO#~RTS5# H A SEHNGEF ASAHUXE— K s 0y AHERE—
F). 79747 Low
SCLO~SCL5 AHiA 12C 7By Y A AmF (G5 12CE—F)
SDAO~SDA5 AN 12C F—2 AHNHF (5 12C E—F)
MISO0~MISO5 AN AL—TRET—F AHNHF (B SPIE—F)
MOSI0~MOSI5 Ah TRAEET—2 AL NEHF (5 SPIE—F)
SSO#~SS5# A% FuTELY FAAGHF (BB SPIE—K). 79T«
7 Low
DEO~DE5 Hh FSA4 1A =T NinF GASEHXE—F)
Iva—#M@Y Y7L | SCKE0O~SCKET H A o8y o AHAHF (Y ayIRHXE—F)
oy 777 [RxoE00~RXDEN! A% FEF—5 ANHT BSAMRE— K205 M
XE—F)
TXDEOO~TXDE11 7 RET—2HNGF RASAHLE—F o0y I RAH
HXE—F)
DEEOO~DEE11 Hi 7 RSA N4 2—TLHAHF GASRAHXE—F)
[2C /8R4 >% 7 —2X (IIC) | IC_SCLO~IIC_SCL2 Ah 28y A DIEF
IIC_SDAO~IIC_SDA2 AHA T—48 A AT
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RZ/T2H 8P RZ/IN2H T—&2 — 1. 8 Z
#F1.19  IHFHEE (6/10)
g ] ¥4 AR ik
A—Yxy b ETHO_TXCLK~ETH3_TXCLK AHA TX 7 B8y Y AAHF (MIE—FR)
TX ¥ B8y Y HARKF (RGMIIE— F)
ETHO_TXDO~ETH3_TXDO0 HA TX F—4 0 HAiHF (RGMI. RMI, MIl £—F)
ETHO_TXD1~ETH3_TXD1 HAH TX 7—4 1 HAiHF (RGMI. RMI, MII E—F)
ETHO_TXD2~ETH3_TXD2 HAh TX 7—4% 2 HAiHF (RGMI, MII E—F)
ETHO_TXD3~ETH3_TXD3 HA TX 7—4 3 HAiHF (RGMIL. MIl E—F)
ETHO_TXEN~ETH3_TXEN HAH TX T—48 42— )L HIHF (RMII, MIl E— K)
TXT—2 A4 %2—TIL/TX T—H T 5— (TX_CTL) i
F (RGMIl €E—K)
ETHO_TXER~ETH3_TXER Hh TX T—2 T 5—HAimF (MIE—F)
ETHO_RXCLK~ETH3_RXCLK AR RX 7 By 9 AAiHF (RGMI. RMI, Ml E—K)
ETHO_RXDO~ETH3_RXDO AR RX 7—#4 0 AA#HF (RGMII, RMII, MIl €— K)
ETHO_RXD1~ETH3_RXD1 AN RX 7—% 1 AA#HF (RGMII. RMIl, MIl €E— F)
ETHO_RXD2~ETH3_RXD2 AR RX ¥—% 2 AA#mF (RGMIL, MIl E—F)
ETHO_RXD3~ETH3_RXD3 AR RX ¥—#% 3 AA#HF (RGMIL, MIl €—F)
ETHO_RXDV~ETH3_RXDV AR RX T—2 BMAAHF (Ml E—K)
Fv ) THEHERX T—2F%) (CRS_DV) A HimF
(RMIl E— F)
RX T—A2H#./RX T5— (RX_CTL) A A#iF
(RGMIl £E— K)
ETHO_RXER~ETH3_RXER AN RX ¥F—4 T5—imF (RMIl, MIl E—F)
ETHO_CRS~ETH3_CRS AR Xv ) TRAADEF (MIE—F)
ETHO_COL~ETH3_COL AR EERBEDANEF (MIE—F)
A4 —4+v k MAC (GMAC) |GMACO_PTPTRGO~ AR PTP 24 < bV ASERAAIHF O
GMAC2_PTPTRGO
GMACO_PTPTRG1~ AR PTP %4 < bV A4 ERA JIEHF 1
GMAC2_PTPTRGH
GMACO0_MDC~GMAC2_MDC HA IRTA TR Oy AT
GMACO_MDIO~GMAC2_MDIO AHiA IHRTAY T2 AENIHTF
A—YF3Yy bR YF ETHSW_LPIO HAh Port 0 MAC R 7F—4 Rlt. PHY W5 DIEENT A KL
(ETHSW) DU REBREZEPTHDHLETRT,
ETHSW_LPI1 HA Port 1 MAC R 7—4 Rl&. PHY "5 DIEE LT A KL
Ul REBRAEZBEPTHS L ETT,
ETHSW_LPI2 HAH Port2 MAC R 7—4 Rk, PHY "5 DIEEAT A KL
V= REBRAEZEPTHS L ETT,
ETHSW_PTPOUTO~ HAh A—H2y bR YF 2L T/NIILAH DIHF
ETHSW_PTPOUT3
ETHSW_TDMAOUTO~ Hh A —HFy bR v F TDMA 2 4 T H HHF
ETHSW_TDMAOUT3
ETHSW_PHYLINKO~ AR A —HF%Y FRAAYF PHY Y9 XATF—5 AANiH
ETHSW_PHYLINK2 F
ETHSW_MDC Hh IRTA TR Oy HAF
ETHSW_MDIO AHA RRTAY T2 ABAWF
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#£1.19  BHFHEEE (710)

bk ] nFR AR B

EtherCAT X L—J 3> kO |ESC_LEDRUN HH EtherCAT RUN LED {E2 0 H HF

—7 (ESC) ESC_IRQ #i7 EtherCAT IRQ ES D HH#F
ESC_LEDSTER HH ?herCAT F2FLN5—AT— bk LED EEDH N
ESC_LEDERR A EtherCAT T 5— LED E20H AT
ESC_LINKACTO~ESC_LINKACT2 | i ?herCAT YLh S THT 4 EF 4 LED EEDOH A
ESC_SYNCO., ESC_SYNCH HH EtherCAT SYNC {E2 D H i3 F
ESC_LATCHO. ESC_LATCH1 AR EtherCAT LATCH {20 A HisF
ESC_RESETOUT# HH EtherCAT U v MEEDH AT
ESC_I2CCLK HH EtherCAT EEPROM 12C & O v 7 {EE D H H 5 F
ESC_I2CDATA A A EtherCAT EEPROM 12C T—#2 {58 D AH AlHF
ESC_PHYLINKO~ESC_PHYLINK2 | A% EtherCAT PHY 1) » 4 27— 4 RIES DA HEF
ESC_MDC A RAVAY R F—RH Oy o HABT
ESC_MDIO AHF [ THRTAY R TS AHABT

USB2.0 KX M7 7% |USB_USVDD33 AR USB f 3.3V BEAABT

FVEZ—L USB_USVDD18 AR USB I 1.8V BRA AT
USB_USDVDD AR 0.8V EFHF
USB_TXRTUNE AR USB2 R5 YR 3w AT, 200Q (+1%) £ L

T GND ISH#EL T &L,

USB_QDP AHF  |USB/SR D+F—4 AHABTF
USB_QDM A |USB/AR D-F—45 AH AT
USB_VBUSEN HH USB FI VBUS /{7 —4 *— I LIEEDH AT
USB_OVRCUR AR USB RIBERIEST DA A+
USB_VUBUSIN AR USB & — 7 LI/ SR D A T
USB_EXICEN HAh OTG EiR IC HIfEH HimF
USB_OTG_ID AR OTG ID AB#HF

CANFD £ Ja1—/L CANRXO, CANRX1 AR BEF— 8 ANBT

(CANFD) CANTX0. CANTX1 A {8 T— & WD
CANRXDPO, CANRXDP1 HH BETF—4 T 1 — AT
CANTXDPO, CANTXDP1 HH HIET—8 7 T —XHABTF

SYFLRYTIIILAY | SPI_RSPCKO~SPI_RSPCK3 AHB | By s AKABTE

F7=—R(SPY SPI_MOSI0~SPI_MOSI3 AHA | TREREF—HAHABT
SPI_MISO0~SPI_MISO3 AES | RL—TREF—FABART
SPI_SSLO0O~SPI_SSL30 AHB | RL—TELY MEEOAENBT
SPI_SSLO1~SPI_SSL31. HH AL—TELY MESOHABT
SPI_SSL02~SPI_SSL32.
SPI_SSL03~SPI_SSL33
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#1.19  IHFHEE (8/10)
S WF4 AHiA e
HEES U TR TTS)L | XSPIO_CKP. XSPI1_CKP, Hh g8y HHEF
487 x—2 (xSPl) XSPIO_CKN
XSPIO_CSO0#, XSPIO_CS1#, HH FyTELY FHAHF
XSPI1_CS0#, XSPI1_CS1#
XSPI0_DS. XSPI1_DS AH J=—RKTF—2ZXbO—=T /54 FT—EIRIAER
IHF
XSPI0_I00~XSPI0_IO7. XSPI1_IO0 | At A DataO~Data7 A hi%F
~XSPI1_lO7
XSPIO_RESETO#, XSPIO_RESET1# | 51 TRAYtEy FRT—2 AHNEHF
XSPIO_RSTOO#. XSPIO_RSTO1# | AA AL=Tty hAF—2 RANHF
XSPIO_INTO#. XSPIO_INT1# AR B YAHANHT
XSPI0_ECSO0#. XSPIO_ECS1# AR RYTERT—H RANHF
XSPIO_WPO0#, XSPIO_WP1# HAh EEFAHREENHTF
AS 4 >3 72 —2R (DSMIF) | MCLKOO~MCLK90, AHA VAREDN: bk
MCLKO1~MCLK91,
MCLK02~MCLK92
MDAT00~MDAT90, AH F—2 ANHF
MDATO1~MDAT91,
MDAT02~MDAT92
12y FAD3>/A—% | AVDD_ADCO~AVDD_ADC2 AH ADC F 0.8V EiRi#HF
(ADC12) AVDDIO_ADCO~AVDDIO_ADC2 AR ADC Fl 1.8V ERIHF
AVSS_ADCO~AVSS_ADC2 AR ADC Y 5 v FiR¥F
AVSSIO_ADCO~AVSSIO_ADC2 AH ADC Y5 v FifF
AVDDREF_ADCO~ A BEREE7 S0V ERIEF
AVDDREF_ADC2
ANO00~ANO003, AN100~AN103. |AH AD aVNR—4RA7F 07 ANEHF
AN200~AN214
ADTRGO#~ADTRG2# AH A/D ZHBIE D= DHER k1) HANHF
DUYTFIKRRA A BT |HSPI_CK AR 2 8v 9 ANiEF
—* (SHOSTIR) HSPI_CS# A FuTELY FANBT
HSPI_IO0~HSPI_IO7 A DataO~Data7 A hi%F
HSPI_INT# HA Y A HH himF
A—RY I RELUTET | MBX_HINT# HAh *A—JLRw 4 X (Cortex-A55/Cortex-R52 A 57 R
74 (MBXSEM) CPU~) EIYAHH NIHF
I a—4#42v827x—R |ENCIFCKOO~ENCIFCK15 Hh I a—45408 71— Ay HAEF
il ENCIFOEO0~ENCIFOE15 Hh IVaA—FA4 VB T—RT—EHNA r—TILEHF
ENCIFDO00~ENCIFDO15 HAh Iva—FA4 VT —ATF—2HAHF
ENCIFDIOO~ENCIFDI15 AR I a—54V8 T —RATF—2 ANHF
EnDat 2.2 (ENDAT) DUEIO0~DUEI15 Hh EnDat 2.2 57— 4 Bk i F
TST_OUT00~TSTOUT15 HAh MEBEI A% D EnDat 2.2 T — 4 A NiHF
SI00#~SI15# Hh EnDat 2.2 X & — k/SL R EHF
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S ImF4 AHA BHE
HIPERFACE DSL (HDSL) | HDSLOO_LINK~HDSL15_LINK Hh HDSL LINK #%F
HDSLO00_SMPL~HDSL15_SMPL HAh HDSL 7R MES S A V9V TS WmF
HDSL00_CLK1~HDSL15_CLK1 AF HDSLSPI ¥ O v/ &R% 1 #F
HDSL00_SEL1~HDSL15_SEL1 AR HDSL SPI:#REZ £ 1 #HF
HDSL00_MISO1~HDSL15_MISO1 | A HDSL SPI T—42 H AR E 1 #HF
HDSL00_MOSI1~HDSL15_MOSI1 | A% HDSL SPI ¥—#4# AHRE 1 #HF
HDSL00_CLK2~HDSL15_CLK2 AR HDSL SPI ¥ O v ¥ &4 2 #iF
HDSLO00_SEL2~HDSL15_SEL2 AN HDSL SPI:E&R&Z £ 2 iHF
HDSL00_MISO2~HDSL15_MISO2 | A HDSL SPI ¥ —4 H h&R £ 2 #hF
HDSL00O_MOSI2~HDSL15 MOSI2 | AH HDSL SPI T—4 A AR £ 2 ifiF
ENCOUT POUTA Hh ENCOUT A 8t hisF
POUTB HAh ENCOUT B #t hifiF
POUTZ HAh ENCOUT Z 18 ik F
LCD 2~ kBE—5 (LCDC) |DISP_CLK Hh FLRTILARSLILAVET—RAE )L OY
JHF
DISP_HSYNC Hh FARTLARFLILA VB T 2 —RKERB/ LR
T
DISP_VSYNC A TARTLANTUILA VS T —REER/ LR
inF
DISP_DE Hh TFTARTLANRSG UL VAT T—RT—2 4 %—T
JViRF
DISP_DATARO~DISP_DATAR? Hh FARTLARS LA VE T —RERT—2HH
(F) HHF
DISP_DATAGO~DISP_DATAG7 Hh FARTLANRSUIA VAT —RABEHRT—2HH
(%) mF
DISP_DATABO~DISP_DATAB7 Hh FLRTULARS LA V2T —RAERT—2HH
(&) WwmF
SD/eMMC 7R R k4 > % 7 = | SDO_CLK, SD1_CLK Hh SD/MMC % 0y & i hikF
—* (SDHI) SDO_CMD, SD1_CMD AH SD/MMC a7 > FOH A, LRAKYZDANHF
SDO_DATAO~SDO_DATA7. A SD/IMMC 7—#4 #F
SD1_DATAO~SD1_DATA3
SD0_CD, SD1_CD AA SD h— FiEHHF
SDO_WP, SD1_WP AH SD 54 FFATY MEF
SDO_RST# HAh MMC U &y MMEF
SDO_PWEN, SD1_PWEN Hh SD BIRA #— JILIFF
SDO_IOVS, SD1_lOVS Hh SD BEERHT
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1. =

#F1.19  IRFHEE (10/10)

248 i F 4 AR Bk

PCI Express Gen3 (PCIE) | PCIE_VDD18A_CMN, AH PCIE i 1.8 V EEHF
PCIE_VDD18A_LO.
PCIE_VDD18A_L1
PCIE_VDDO8A_LO, AR PCIE A 0.8V EEHF
PCIE_VDDO8A_L1
PCIE_REFCLK_PO, AR HEEHOvH AHEF
PCIE_REFCLK_NO,
PCIE_REFCLK_P1,
PCIE_REFCLK_N1
PCIE_RXDP_LO, PCIE_RXDN_LO, |A# YT ILT—2 ANEHFE
PCIE_RXDP_L1, PCIE_RXDN_L1
PCIE_TXDP_LO, PCIE_TXDN_LO, Hh YT ILT—L2HNHTF
PCIE_TXDP_L1, PCIE_TXDN_L1
PCIE_RSTOUTOB, HH L—brar Ty RAPCIEE Yty FEAKF
PCIE_RSTOUT1B

LPDDR4 SDRAM #7< X | DDR_VAA AH DDRPHY H 1.8V EiRikF

7Ly (DDR

7 (DDRSS) DDR_VDDQ AR DDRPHY i 1.1 V BT
DDR_ZN Hh DDRSS ¥+ 1) 7 L— 3 UM R SR IE F
DDR_DTEST AEH T/N\yJHADDRSS TY AT R MRS ¥ M F
DDR_ATEST AdH TNy FADDRSS 7+ 05 TR MRS MHF
DDR_RESET_N Hh DDRSS DRAM Y+ v kiFF
DDR_CKA_T, DDR_CKA_C, AEH DDRSS DRAM F % /)L A/IB ¥ B v ¥ i F
DDR_CKB_T, DDR_CKB_C
DDR_CKEA[1:0], DDR_CKEB[1:0] A DDRSS DRAM F ¥ RJLAB 7 0w A #—JLikF
DDR_CSA[1:0], DDR_CSB[1:0] AHA DDRSS DRAM F ¥ RJLAB Fv F+ LY hiEF
DDR_CAA[5:0], DDR_CABI[5:0] AHH DDRSS DRAM F ¥ #JLAB Y > K/ 7 KL R#HF
DDR_DQA[15:0], DDR_DQB[15:0] A DDRSS DRAM F + & JL A/IB T— 4 i F
DDR_DMIA[1:0], DDR_DMIB[1:0] AtHA DDRSS DRAM F ¥ /)L AIB T—4 Y R REGiHF
DDR_DQSA_T[1:0], DDR_DQSB_T | AHiA DDRSS DRAM F ¥ )L AIB T—#4 X bA—7J (IEH)
[1:0] HE
DDR_DQSA_C[1:0], DDR_DQSB_C | AHiA DDRSS DRAM F ¥ &JLAB T—4 X bO—7J G#H)
[1:0] br

110 R— k P00_0~P35 6 A FLRAAL HIHF
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1. =

1.6

RZ/T2H 729 E > FCBGA M E » &Y fF1F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 25 2 27
Al vss | P114 | P16 | P17 | P01 | P1o6 | P10 | P136 | P1as | P1a7 | P62 | Piea | Pi70| P75 | P14 Pias P20t | P00 | P213|P231|P23a|pPa3a|rPaae|P252|pP263| P25t vss |a
g| P03 | P02 | P05 | P15 [Pioa|Pi2a|Pias|piaa|rias| vss | P61 |Pies| P71 | vss [Pia2| pias | P05 | ves |P212| Poas| Pess | vss [Past |Pes2|pPeso|pass|rass e
c| Pt | Poss | iz | Pro7 | Prio| vss |Prso|Praz|prat|piaz|pias|pies | Pi7s| Pro2 | Pios | Pier [P0 | P06 | P14 | Posa | Poss | pooe | Poa7 | Poas | Pasa | Pass | Par7 |
p| P13 | Pos4 | Poss | P10.0 | Po9_7 [ P126 | P120 | vss | P1a3 | P56 [ P60 | vss | P83 | P1oo | Piso | vss | P17 | P07 | Pate | vss | P221 | P24t | Pase | vss | Pzso | P66 | P85 D
£ [PORDOIPORDA) yss [PPROQ| vss | pra7 | P123 | P122 [ P157 [ P15t [ p1ss [ P72 | Pret | Prot | 177 | Pros | P202 | P20 | Po2o [ Poza | Po2s [ Pa22 | Pasa | Pas7 | Pasa | p2st | Pse [
F| vss Dnigm DD:ﬁDQ DD;fo D;’/fgq P133 [ P131| P13z | Pisa | vss | P1s2| P67 | P176| vss | P1sa | P1o7 | P20a | vss | P2ao | P23 | Paa2| vss | p2ss | peso | Pozs | vss | Pz |F
6|PPRD9| vss [POR-DAPPRDVIDORDAIDDR VD! pro s | prat | P1so | vss |Pis3 | Pies | Pi7a | vss | pies | pais | P21t | vss | P2a7 | P2so | pea7 | Poas | Poro | port | Pasa | Per2 | Pors |6
DDR_DQ|DDR_DQ| DDR_VD DDP_1 DDP_18VDDP_1 DDP_1g DDP_18) DDP_18) DDP_18vDD1833]
H|°O%s e | vss [ vss [ vss [PO0VPI vss [ vss ['PPR1 vss VOPPIQVODES yss VOPPIY yss VOORG yss VOPT-1 ves |VOOR P19 267 | P2s7 | vss | P2o0 | p2ra | P2os |
DDR_DO| por_om{ppR_bafpprR_ba|por_vo DD1833}VDD18A VoD 1833 DD1833] DDP_t VDD 183
3 [PPRY vss PO PR P b | vopss | vss |YPPERVERIA vopsa | vss [YPP783 vss | vopas | vss |VPP(R vss [MPPRTY vss [VPPI®Y paos | pooe | pao7 [ pzot | Patt [ Pa0s |y
DDR_DQ[DDR_DQ|DDR_DQ|DDR_DQ|DDR_DQ DD1833| DVDDO8 VDD 1833 DD1833] DDP_1
k|*°% o ~ o Pono | Vvss [ vopss [ vss [VPORSSSEVOR0S  vonas [ vss VPRI vss fvopss [ vss [P voss | vopss |"PP-" paos | vss | Paa2 | Paos | Paot | vss | Paoo |k
DDR_CA| DDR_CK| DD18_PVDD08_P| DD18_P|VSS_PLLVDDO08_A| VDD 1833)VDD183:
Lf vss [PPR: vss | vss | vss PR vss |"PD5-APRGT ves R S | vss | vss | vss | vss [ vss | vss |"OPF P paoa | Paos | pato | pao7 | Pao2 | Pazs |1
DDR_Ck[DDR_CA[DDR_CA[DDR_Cs|DDR_CS|DDR_CK vss_pLL| DD03_P|
A e PP ROS|PR K| vss [YS5;7Y vooos | vss | vopos | vss |vooos| vss [vooos | vss [vooos [ vss [PB- vss | ves | Paz2 | pazi | vss |pszo [Pz [ pe2s |
N|[PPRCK| vss [PPRCAl ygs [PPRCAl ygg [PORVDIDDRVA| ysg | vppos | vss | vopos | vss | vooos [ vss |vooos [ vss [vooos [VSSSPEVPDIER e | psp 4 | ps2s | pa27 | Pa1a | Pa1s | Pat2 |n
AT A2 A5 pa A 0 Lo
DDR_CK|DDR_CA|DDR_CA[DDR_VD| DDR_RE[DDR_AT DDP_1
Pl ovss PR PR PR P ha | ves || et | vopos | vss | vopos | vss | vopos | vss |vopos | vss |vopos [ vss | vss [ vss [P°5'Y vss | past [ paso fpats | Pats | Paiafp
R[PFPUTK| vss | vs |PPha’®| vss [P T|oor.n| vss [ vopos | vss [ vooos | vss [vopos | vss [vooos | vss | vooos "% vooss | vss [ paat | esss | pazz | eaae | pas7 | paes |r
T [POR K|POR CA|PPR VD |POR CAIDDR CAIPBRCS| vss | vss |voos [ vss |vooos [ vss |vooos [ vss |vooos | vss |vooos [ vss [vopssx vss [VPPIBSNPOEY pas o | vss | paas | pas 1 [xiausel] T
X 5 B0 3 3
U[PPRICA| vss [PPRICAIPPRDA| yss [PPRCS| yss | vss | vss [vopos | vss [ vopos [VSSPHVSSPLY vss | vopos | vss | vss | vss [ vss [YPP1%%%| pase | pass | pesa | pass | vss [EXTOHK|y
DDR_DQ|DDR_DQ| poR_Da|DDR DO DD1833 DDP_18VDDP_18vDD18_AVDD18_F| oTPVDD| PCiE_VD)|
v|?°5; 50| ves [PORPPeao | ves | vss | vss [P vopss |0 ’ e Pnte ] vooos [ vss TPl vss [FEEVD| vss | vss | Pasa [ Paso | pass | Paso| vss | xmau |v
DDR_DQ|DDR_DQPDR_DM{DDR_DQ| 'DD1833] 'DDP_18VDDP_18vDD08_P|VDD08_P| [OTPVDD| PCIE_VD|
w| vss [PPR he o Penan| vss | vss | vss [P vopss [VOPPIEVEDT O] vss | vss [CTERPP| vss [Doaito| ves | vss | vss [Pas7 | Pasa | pas2| vss |extal w
bDR_DQ|DDR_vD|DDR DO voD1833vDD 1833} usB_us|uss_us |pcie_vo|pciE_volpcie_vD
v P25 " e P78 | vss | vss [ vss | vss | vss [ vss [ vss | vss |vopss|vopss|'PO) P vss [(hbis | Vbt |pota La|oiea L|oreato| VS | ves | vss | vss | vss | vss |v
DDR_DO) boR_DQ| boR_DQ| uss_us|uss_us|uss_us|pcie_volpcie_volpcie_vo|avss_a [avop_aavssio_favssio_|
A" g VSS |Tgis | VSS |'sgtq | VSS | P065 [ POS1 [ PO52 | POSO [ VSS | P04 2 PO22 | VSS | VSS |"hy5n”|ypoig [ voDa3 |DosA L1[D18A L1|D18ALO| DCO | DCO | Abco | ADco | AN0OZ | ANOO JAA
o= DalooR pabor owfooR bafoDR baloceavol pos 5 | pos s | por.7 | poss | Poss | poa7 | pozs | pors | poos [USBUS| vss | vss | ves | ves [orsac|PVSSA VoD A vDDIO JAVEDRE| Lo | aoos
AB| " B1a B9 B1 B10 | SB_C1 — - g & = - -~ - -5 | bvbD | et oci | Abco |F_abco AB
DDR_DQ| poR_pa|poR DA USB_TX peie_Relpeie_Re[7C Y2l avop_a favopio_favopio_{avoore
acl "5 " ves I"ai | e | Vs | oot | Pors | Pora | oaz | poat | poar | Poos | P17 | pozo | Pooz | vss SRR | vss [EGiIE i ol 0eAC N ocs Mgeo anet [P apcr| ANoe [ AN100 (G
uss_vu|uss_or| PCiE_RE|PCIE_RE] Avss_a [avssio_[avssio_|avssio |
ao| mox | poss | Poss | Res# | Pos2 | Poss | Poso | vss | Pozs | Poss | Pozs | vss | pois | por2 | poot |SGRal| VT ves IECRREIECRAH ves | NS A RO O Mo | ANt02 [ Anto1 [ap
Ag| P09 o [ Pos 2 | Pos_s | Posa | Poso | Pos_2 | Pos7 | P03 [ Po2.7 [ Poso [ Poso | Poaa | Po1s | Poo7 | Pooo | vss | vss | vss | vss [ vss [ vss | vss | vss | vss [Mouo-| anzoz | anzot [ae
af| Poo_s [ Pos_7 | TRsT# | Po71 | Pos5 | vss | pos 7 | Po7.o [ Poas [ vss [ poat | po2s | poto| vss | pooa | vss [USBOP| vss [POERXPOERY ygq [POETXIPOETX] vss |RVODRE| anzo | Anz0o [ar
g vss | Post | Post | Pos3 | Po72 | Po7_s | Posa | Poss | Poss | Poas | Poaa | Pot1 | Pota | Poo6 [ Poo3 [ vss [USB.OPI vss [PEERXPEERX ves |PEETXIPEETX] vss | anos [ anzos [ vss |ac
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 2 23 2 2 3 27
2. 2~
1.2 RZ/T2H 729 E> FCBGA O EVEER (LmEE)
L -~
*1.20 HEERI DimF—% (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (1/24)
&4 < (MTU3, | iifE (SCI, IiC, Frod /m |HsRrCY | Toa—4IF
IoR—+ |RWERI/OVY, POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, & (DDRSS, £27x—2 | (ENCIF, SCIE,
. $ES
EVvE |WEFASC | DRTLHM, [VOHK | /8RR, | POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 M wYAd —k DMAC | RTC) SDHI) DSMIF LCDC PCIE) MBXSEM) ENCOUT)
A1 — VSS — — — — — — — — —
A2 VDD33 IRQ7 P11_4 | — — DE1 MCLK31 | — — — HDSL09_SMPL
A3 VDD33 — P11_6 | — GTIOC05_0A | — — — — — TST_OUTO00/
HDSLO09_SEL1
Ad VDD33 — P11_7 | — GTIOC05_0B | — — — — — SI00# /
HDSL09_MISO1
A5 VDD33 IRQ7 P10_1 | WAIT# | MTIOC7D / SCKO MDAT72 | DISP_DATAR1 | — — SH14#/
GTIOC04_2B / HDSLO08_LINK
GTIOC10_2B
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#F1.20 HEAORF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (2/24)

24 (MTU3, |&fE (SCl,liC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, & (DDRSS, #2x—R | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v wYAH —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
A6 VDD33 IRQO P10_6 | A3 MTIOCOB / DEO MCLK21 | DISP_DATARG | — — HDSL08_MOSI1
GTIOC05_0A / POUTA
A7 VDD1833_6 | IRQ5 P14_0 | AO GTIOC06_4B | ETHSW_PTPOUT2/ | MCLK42 | — — — HDSL11_SMPL
ESC_SYNCO / DE3
A8 VDD1833_6 | — P13_6 | D30 GTIOC06_3B/ | SS3#/CTS3#/ MCLK41 | — — — ENCIFDO13 /
GTIOC04_3A | RTS3#/SPI_SSL23 TXDEO9 /
HDSL10_MOSI2
A9 VDD33 — P14_4 | DACK | POE4#/ ESC_IRQ/ SS4#/ — DISP_DATAG4 | — MBX_HINT# | ENCIFDOOO /
GTIOC06_1B / | CTS4#/RTS4#/ TXDEOO /
GTIOC09_1B/ | SD1_WP HDSL11_MOSH
GTIOC06_3A /
CMTWO_TICO
A10 VDD33 IRQ9 P14_7 | — POE11#/ ESC_I2CDATA / MCLK32 | — — — Sl02#/
GTIOC09_3A/ | IIC_SDAO/ HDSL11_MISO2

CMTWO_TOC | SDO_IOVS
1

AN VDD33 — P16_2 | — — SCK5 MDAT51 | — — — SI03# /
HDSL12_MOSI2
A12 VDD33 IRQ11 P16 4 | — GTETRGSB | ESC_LINKACT1 / — — — — TST_OUTO04 /
TXD5/SDA5/MOSI5 HDSL13_SMPL
A13 VDD1833_7 | IRQ12 P17.0 | — GTIOC03_1B | SD1_DATA1 — — — — SI05% /
HDSL13_MOSI1
Al4 VDD33 — P17.5 | A7/ GTADSMO00_1 | SCKO / CANTXO / — — — — TST_OUTO7/
DACK |/GTETRGC/ |SD1_WP HDSL14_LINK
CMTW1_TOC
0
A15 VDD33 — P19 4 | — GTIOC07 2A | — — — — — TST_OUT10/
HDSL15_MOSI1
A16 VDD33 — P19 5 | — GTIOC07 2B | — — — — — SI0%/
HDSL15_CLK2
A17 VDD1833_0 | MDV P20 1 |— — ETHO_TXDO — — — — —
A18 VDD1833 0 | — P20 0 | — — ETHO_TXCLK — — — — HDSL15_MOSI2
A19 VDD1833 0 | — pP21.3 | — — ETHO_RXDV — — — — DUEIM3/
HDSLO00_CLK2
A20 VDD33 — P23 1 |— GTIOC06_1A | ESC_IRQ — — — — DUEI00 /
HDSLO02_LINK
A21 VDD33 — P23 3 | — GTIOC06_2A | ESC_I2CCLK / — — — — SI00# /
IIC_SCLO HDSL02_CLK1
A22 VDD33 — P23 2 | — GTIOC06_1B | ESC_RESETOUT# | — — — — TST_OUTO00/
HDSL02_SMPL
A23 VDD1833_1 | MDO P24 6 | — — ETH1_TXDO — — — — —
A24 VDD1833_1 | MDW1 P25 2 | — — ETH1_TXEN — — — — —
A25 VDD1833_1 | — P26 3 | — — ETHSW_PHYLINK1 / | — — — — HDSLO04_SMPL
ESC_PHYLINK1
A26 VDD1833_1 | MDWO P25 1 | — — ETH1_TXD3/ — — — — —
CANTXDPO
A27 — vss — — — — — — — — —
B1 VDD33 IRQ2 P10_3 | RD# MTCLKD / TXDO/SDAO/MOSIO | MDAT10 / | DISP_DATAR3 | — — ENCIFOEO4 /
MTIOC2B / MDAT00 DEE04 /
GTIOC04_3B / HDSLO08_CLK1
GTIOC10_3B
B2 VDD33 IRQ1 P10_2 | CSO# | MTCLKC/ RXDO/SCLO/MISO0 | MCLK10/ | DISP_DATAR2 | — — ENCIFCKO04 /
MTIOC2A / MCLK00 SCKE04 /
GTIOC04_3A / HDSLO08_SMPL
GTIOC10_3A
B3 VDD33 — P10_5 | A2 MTIOC1B / CTSO0# MDAT11/ | DISP_DATARS | — — ENCIFDIO4 /
MTIOCOA / MDATO1 RXDE04 /
GTIOC04_4B HDSLO08_MISO1
B4 VDD33 — P11.5 | — — — MDAT31 |— — — DUEI00 /
HDSLO09_CLK1
B5 VDD33 IRQ3 P10_4 | A1 MTIOC1A / SSO#/CTSO#/RTSO# | MCLK11/ | DISP_DATAR4 | — — ENCIFDO04 /
GTIOC04_4A MCLKO1 TXDEO4 /
HDSLO08_SEL1
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#1.20 HEAOHRF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (3/24)

24 (MTU3, |&fE (SCl,liC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, & (DDRSS, #2x—R | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v wYAH —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
B6 VDD1833_6 | IRQ1 P12_4 | D20 GTIOCO05_3A/ | RXD2/SCL2/MISO2/ | MCLK02 | — — — ENCIFCKO5 /
CMTW1_TICO | SDO_DATA2 SCKEO05 /
HDSL09_MOSI2
B7 VDD1833_6 | IRQ4 P13_5 | D29 GTIOC06_3A | TXD3/SDA3/MOSI3/ | MDAT40 | — — — ENCIFOE13 /
SPI_SSL32 DEE09 /
HDSL10_MISO2
B8 VDD1833_6 | — P13_4 | D28 GTIOC03_3B | RXD3/SCL3/MISO3/ | MCLK40 | — — — ENCIFCK13/
SPI_SSL31 SCKE09 /
HDSL10_SEL2
B9 VDD33 IRQ8 P14.6 | — POE10# / ESC_I2CCLK /DE4/ | — DISP_DATAG6 | — = TST_OUT02/
GTIOC06_2B/ | IIC_SCLO/ HDSL11_SEL2
GTIOC09_2B/ | SDO_PWEN
CMTWO_TIC1
B10 — VSS — — — — — — — — —
B11 VDD33 — P16_1 | — — DE5 MCLK51 | — — — TST_OUTO3 /
HDSL12_MISO2
B12 VvDD33 IRQ10 P16_3 | — GTETRGSA ESC_LINKACTO / — — — — DUEI04 /
RXD5/SCL5/MISO5 HDSL13_LINK
B13 VDD1833_7 | IRQ13 P17_1 | — GTIOC03_2A | SD1_DATA2 — — — — DUEI06 /
HDSL13_CLK2
B14 — VSS — — — — — — — — —
B15 VDD33 SEI P18_2 | A10 GTADSM03_0 | ETH1_CRS/ MCLK10 | DISP_DATAB3 | — — HDSL14_MOSI1
/ GTIOC07_3B | GMAC1_MDC /
SCK1 / CANRXO /
SD1_PWEN
B16 VDD33 IRQ3 P18_6 | A14 GTIOC07_4A/ | CTS1#/ CANRXDP1 | MCLK12 | DISP_DATAB7 | — — ENCIFDO13 /
GTADSMO05_0 ENCIFDO14 /
TXDEO9 /
TXDE10/
HDSL14_MOSI2
B17 VDD1833_0 | — P20 5 | — — ETHO_TXEN — — — — DUEI1 /
HDSLOO_LINK
B18 — VSS — — — — — — — — —
B19 VDD1833_0 | — P21_2 | — — ETHO_RXD3 / — — — = Si2#/
CANTXDPO HDSL00_MOSI1
B20 VDD33 IRQ14 P24 3 | — — ESC_I2CCLK / MCLK70 | — — — HDSLO3_LINK
IIC_SCL1/ CANRX0
B21 VDD33 — P23 6 | — — ETHSW_LPIO MDAT60 | — — — SI01#/
HDSL02_MOSI1
B22 — VSS — — — — — — — _ _
B23 VDD1833_1 | — P26_1 | — — GMAC1_MDC / — — — — HDSL03_MOSI2
ETHSW_MDC /
ESC_MDC /
CANRXDP1
B24 VvDD1833_1 | — P26_2 | — — GMAC1_MDIO / — — — — HDSLO4_LINK
ETHSW_MDIO /
ESC_MDIO /
CANTXDP1
B25 VDD1833_1 | MD2 P25 0 | — — ETH1_TXD2/ — — — — —
CANRXDPO
B26 VvDD1833_1 | — P25 3 | — — ETH1_RXCLK — — — = DUEI03 /
HDSLO03_SEL1
B27 VDD33 — P28 3 | — GTIOC08_2A | SPI_SSL11 — — — — TST_OUTO6 /
HDSL05_CLK2
c1 VvDD33 IRQ4 P11_1 | — — ESC_LEDRUN/ MDAT22 | — — — DUEI5/
TXD1/SDA1/MOSI1 HDSL08_MISO2
c2 VDD33 — P09_5 | D14 MTIOCSD / — MDAT70 | DISP_HSYNC |— — TST_OUT13/
GTIOC04_0B / HDSLO07_CLK2
GTIOC10_0B
c3 VDD33 IRQ5 P11_2 | — — SS1#/CTS1#/RTS1# | MCLK30 | — — — TST_OUT15/
HDSL08_MOSI2
c4 VDD33 IRQ9 P10_7 | A4 MTIC5U / SCK1 MDAT21 | DISP_DATAR7 | — — HDSL08_CLK2 /
GTIOC05_0B / POUTB
GTIOC00_3A
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*1.20 e OmF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (4/24)
24 (MTU3, |&fE (SCl,liC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, & (DDRSS, #2x—R | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v wYAH —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
c5 VDD33 IRQ13 P11_0 | A5 GTIOC00_3B | ESC_RESETOUT#/ | MCLK22 | DISP_DATAGO | — — HDSLO8_SEL2/
RXD1/SCL1/ POUTZ
MISO1
C6 — VSS — — — — — — — — —
c7 VDD1833_6 | — P13_0 | D24 GTIOC02_3A | DE2/SPI_RSPCK3/ | MCLKOO |— — — ENCIFCK12/
SDO_DATA6 ENCIFCKO3 /
SCKE08 /
SCKEO3 /
HDSL10_SEL1
c8 VDD1833_6 | IRQ14 P13_7 | D31 GTIOCO06_4A/ | CTS3# MDAT41 | — — = ENCIFDI13/
GTIOC04_3B RXDE09 /
HDSL11_LINK
co VDD33 — P14_1 | RD/WR | GTIOC06_OA / | SCK4 / SDO_CD MDAT42 | DISP_DATAGT | — — DUEI02 /
# GTIOC09_0A / HDSL11_CLK1
GTIOC05_3A /
RTCAT1HZ
c10 VDD33 — P14_2 | BS# GTIOC06_0B / | RXD4/SCL4/MISO4 / | — DISP_DATAG2 | — — ENCIFCKO0 /
GTIOC09_0B / | SDO_WP SCKE00 /
GTIOC05_3B HDSL11_SELA1
c11 VvDD33 — P14_5 | TEND | POES8#/ ESC_RESETOUT#/ | — DISP_DATAGS | — — ENCIFDIOO0 /
GTIOC06_2A / | CTS4# RXDEQO /
GTIOC09_2A / HDSL11_CLK2
GTIOC06_38B /
CMTWO0_TOC
0
c12 VDD1833_7 | — P16_6 | — GTIOC03_0B | SD1_CMD — — — — DUEI05 /
HDSL13_SEL1
c13 VDD1833_7 | IRQ15 P17_3 | — GTETRGA — — — — — SI06# /
HDSL13_MISO2
C14 VDD33 — P19 2 | — GTIOC07_1A | — — — — — SI09# /
HDSL15_SEL1
c15 VDD33 — P19.3 | — GTIOC07_1B | — — — - — DUEIMO/
HDSL15_MISO1
C16 VDD33 IRQ4 P18_7 | A15 GTIOC07_4B/ | ETHSW_PTPOUT3/ | MDAT12 | — — — ENCIFDI13/
GTADSMO05_1 | ESC_SYNC1/DE1/ ENCIFDI14 /
CANTXDP1 RXDEO9 /
RXDE10 /
HDSL15_LINK
c17 VDD1833_0 | — P20_3 | — — ETHO_TXD2 / — — — — —
CANRX0
c18 VDD1833_0 | — P20 6 | — — ETHO_RXCLK — — — = TST_OUT11/
HDSL00_SMPL
c19 VDD1833_0 | — P21_4 | — — GMACO_MDC / — — — — TST_OUT13/
ETHSW_MDC / HDSLOO0_SEL2
ESC_MDC /
CANRX1
C20 VDD33 — P23 4 | — GTIOC06_2B | ESC_I2CDATA / — — — — DUEIO1 /
1IC_SDAO HDSL02_SEL1
c21 VDD33 — P23 5 | — — ESC_LINKACT2 MCLK60 | — — — TST_OUTO1 /
HDSL02_MISO1
Cc22 VDD33 IRQ8 P22_6 | A19 GTETRGSB GMACO_PTPTRG1/ | — — — — DUEI5/
ESC_LATCH1/ HDSLO1_SEL2
DE5 / CANTX1 /
SDO_WP
c23 VDD1833_1 | MD1 P24 7 | — — ETH1_TXD1 — — — — —
C24 VDD1833_1 | — P24 5 | — — ETH1_TXCLK — — — — HDSL03_CLK1
c25 VDD1833_1 | ETH1_REFCL | P26_4 | — — — — — — = —
K/
RMII1_REFCL
K
C26 VDD1833_1 | IRQ12 P26_5 | — — CANTX0 — — — — ENCIFCKO1 /
SCKEO1/
HDSL04_CLK1
c27 VDD33 IRQ4 P27 7 | — GTIOC08_0A | ETHSW_TDMAOUT | — — — — DUEI05 /
0/ SPI_RSPCK1 HDSL05_CLK1
D1 VDD33 IRQ6 P11.3 | — — CTS1# MDAT30 | — — — SI5#/
HDSL09_LINK
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 1. 3=

#F1.20 HEANOHRF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (5/24)

24 (MTU3, |&fE (SCl,liC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, & (DDRSS, #2x—R | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v wYAH —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
D2 VDD33 — P09_4 | D13 MTIOCE6B / — MCLK70 | DISP_CLK — — DUEI3/
GTIOC04_0A / HDSLO7_MOSI
GTIOC10_0A
D3 VDD33 — P09_6 | D15 MTIOC7A / — MCLK71 | DISP_VSYNC | — — SI3#/
GTIOC04_1A / HDSLO7_SEL2
GTIOC10_1A
D4 VDD33 IRQ4 P10_0 | WE1# | MTIOC7B/ — MCLK72 | DISP_DATARO | — — TST_OUT14/
GTIOC04_2A / HDSL07_MOSI2
GTIOC10_2A
D5 VDD33 — P09_7 | WEO# | MTIOC7C / — MDAT71 | DISP_DE — = DUEI4 /
GTIOCO04_1B / HDSLO07_MISO2
GTIOC10_1B
D6 VDD1833_6 | — P12_6 | D22 GTIOC05_4A | | SS2#/CTS2#/ MCLK10 | — — — ENCIFDOO05 /
GTIOCO01_3B/ | RTS2#/SDO_DATA4 TXDEO5 /
CMTW1_TIC1 HDSL10_SMPL
D7 VDD1833_6 | — P12_0 | D16 MTIC5V / CANRX1/SD0_CLK | — — — — DUEIO1 /
GTIOC05_1A / HDSL09_MOSI1
CMTWO_TICO
D8 — VSS — — — — — — — — —
D9 VDD33 IRQ6 P14_3 | DREQ | POEO#/ ESC_LINKACT2/ — DISP_DATAG3 | — — ENCIFOEQO /
GTIOC06_1A/ | TXD4/SDA4/MOSI4 / DEEQO /
GTIOC09_1A | SD1_CD HDSL11_MISO1
D10 VDD33 IRQ1 P15_6 | — GTIOC09_6B | — MDAT42 | — — — ENCIFDOO7 /
TXDEO7 /
HDSL12_MOSI
D11 VDD33 IRQ2 P16_0 | — — CTS5# MDAT50 | — — — TXDEO7 /
DUEI03 /
HDSL12_SEL2
D12 — VSS — — — — — — — — —
D13 VDD33 IRQO P18_3 | A1 GTADSMO03_1 | ETH1_COL/ MDAT10 | DISP_DATAB4 | — — HDSL14_CLK2
/RTCAT1HZ | GMAC1_MDIO /
RXD1/SCL1/MISO1 /
CANTX0 /
SD1_IOVS
D14 VDD33 — P19 0 | — GTIOC07_0A | — — — — — DUEI09 /
HDSL15_SMPL
D15 VDD33 IRQ7 P18_0 | A8/ GTADSM02_0 | ESC_LEDRUN / — DISP_DATAB1 | — = TST_OUTO8 /
TEND SSO#/CTSO#/ HDSL14_SEL1
RTSO0# /
CANRXDPO /
SD1_PWEN
D16 — VSS — — — — — — — — —
D17 VDD1833_0 | ETHO_REFCL | P21_7 | — — CANTXDP1 — — — — HDSLO1_LINK
K/
RMII0_REFCL
K
D18 VDD1833_0 | — P20 7 | — — ETHO_RXDO — — — — SI1#/
HDSLO00_CLK1
D19 VDD1833_0 | — P21.6 | — — ETHSW_PHYLINKO / | — — — — HDSL00_MOSI2
ESC_PHYLINKO /
CANRXDP1
D20 — VSS — — — — — — — — —
D21 VDD33 — P22 1 | — GTETRGA ETHO_TXER/ TXD5/ | — — — — HDSLO1_CLK1
SDA5/MOSI5 /
CANTX0
D22 VDD33 IRQ12 P24_1 | — — — MCLK62 | — — — SI02#/
HDSL02_MISO2
D23 VDD1833_1 | — P25 6 | — — ETH1_RXD2/ — — — — DUEI04 /
CANRX1 HDSL03_CLK2
D24 — VSS — — — — — — — — —
D25 VDD1833_1 | — P26 0 | — — ETH1_RXDV — — — — SI04# /
HDSL03_MISO2
D26 VDD33 SEI P26_6 |CS2# | — ETH1_TXER/ — — — — ENCIFOEO1 /
ESC_RESETOUT#/ DEEO1 /
CANRX0 HDSLO4_SEL1
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RZ/IT2H #X UV RZ/IN2H 7—%2 > — bk 1. 8 Z
#1.20 HEEAORF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (6/24)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
D27 VDD33 — P28 5 | — — CANRXO / MCLK71 | — — — ENCIFCKO8 /
SPI_SSL13 ENCIFCKO0 /
SCKE08 /
SCKE00 /
HDSL05_MISO2
E1 — — — — — — — — DDR_DQA12 | — —
E2 — — — — — — — — DDR_DQA9 — —
E3 — VSS — — — — — — — — —
E4 — — — — — — — — DDR_DQA13 | — —
E5 — VSS — — — — — — — — —
E6 VDD1833_6 | IRQ2 P12_7 | D23 GTIOC05_4B/ | CTS2#/SDO_DATA5 | MDAT10 | — — — ENCIFDIO5 /
CMTW1_TOC RXDEO5 /
1 HDSL10_CLK1
E7 VDD1833_6 | — P12_3 | D19 GTIOC05_2B / | SCK2/CANTXDP1/ | — — — — HDSL09_MISO2
CMTWO_TOC | SDO_DATA1
1
E8 VDD1833_6 | — P12_2 | D18 GTIOC05_2A/ | CANRXDP1 / — — — — SI01#/
CMTWO_TIC1 | SDO_DATAO HDSL09_SEL2
E9 VDD33 — P15_7 | — — SS5#/CTS5#/RTS5# | MCLK50 | — — — ENCIFDIO7 /
RXDEO7 /
HDSL12_CLK2
E10 VDD33 — P15_1 | — GTIOC09_4A | — MCLK40 | — — — ENCIFOEO06 /
DEEO06 /
HDSL12_LINK
E11 VDD33 IRQO P15.5 | — GTIOC09_6A | — MCLK42 | — — — ENCIFOEOQ7 /
DEEQ7 /
HDSL12_MISO1
E12 VDD1833_7 | IRQ14 P17.2 | — GTIOC03_2B | SD1_DATA3 — — — — TST_OUTO6 /
HDSL13_SEL2
E13 VDD33 IRQ15 P18_1 | A9 GTADSM02_1 | ESC_LEDERR/ — DISP_DATAB2 | — — SI08# /
/ GTIOCO7_3A | CTSO#/ HDSL14_MISO1
CANTXDPO /
SD1_IOVS
E14 VDD33 — P19_1 | — GTIOC07_0B | — — — — — TST_OUT09 /
HDSL15_CLK1
E15 VDD33 — P17_7 | WE3#/A | GTADSMO1_1 | ETHSW_PTPOUT1/ | — DISP_DATABO | — — DUEI08 /
H# / ESC_SYNC1/ HDSL14_CLK1
CMTW1_TOC | TXDO/SDAO/MOSIO /
1 SD1_IOVS
E16 VDD33 — P19 6 | — — — MCLK52 | — — — HDSL15_SEL2
E17 VDD1833_0 | — P20 2 | — — ETHO_TXD1 — — — — —
E18 VDD1833_0 | — P21.0 | — — ETHO_RXD1 — — — — DUEI2/
HDSLOO0_SEL1
E19 VDD1833_0 | IRQ11 P22 0 | — — — — — — — HDSLO1_SMPL
E20 VDD33 IRQ6 P22_4 | A21 GTETRGD ETHO_COL /SS5#/ | — — — — TST_OUT14/
CTSS5#/RTS5# / HDSL01_MOSI1
CANTXDPO
E21 VDD33 IRQ7 P22_5 | A20 GTETRGSA GMACO_PTPTRGO/ | — — — — Sl4#/
ESC_LATCHO / HDSLO1_CLK2
CTS5# / CANRX1 /
SD0_CD
E22 VDD33 — P22_2 | A23 GTETRGB ETHO_RXER/ — — — — HDSLO1_SEL1
RXD5/SCL5/MISO5 /
CANRX0
E23 VvDD1833_1 | — P25 4 | — — ETH1_RXDO — — — — TST_OUTO3 /
HDSL03_MISO1
E24 VDD1833_1 | — P25 7 | — — ETH1_RXD3/ — — — — TST_OUTO4 /
CANTX1 HDSLO3_SEL2
E25 VDD33 — P28 4 | — GTIOC08_2B | SPI_SSL12 — — — — SI06# /
HDSL05_SEL2
E26 VDD33 IRQ6 P28_1 | — GTIOC08_1A | ETHSW_TDMAOUT | — — — — SI05# /
2/ SPI_MISO1 HDSL05_MISO1
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RZ/IT2H #X UV RZ/IN2H 7—%2 > — bk 1. 8 Z
#1.20 HEEAORF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (7/24)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
E27 VDD33 — P28 6 | — — CANTX0 MDAT71 | — — — ENCIFOEOQ8 /
ENCIFOEQO /
DEE08 /
DEEQO /
HDSL05_MOSI2
F1 — VSS — — — — — — — — —
F2 — — — — — — — — DDR_DQA8 — —
F3 — — — — — — — — DDR_DQAM1 | — —
F4 — — — — — — — — DDR_DQA14 | — —
F5 — — — — — — — — DDR_DQSA C | — —
1
F6 VDD1833_6 | — P13_3 | D27 GTIOC03_3A | SCK3/SPI_SSL30 | MDATO1 |— — — ENCIFDI12/
ENCIFDIO3 /
RXDEO8 /
RXDEO3 /
HDSL10_CLK2
F7 VDD1833_6 | — P13_1 | D25 GTIOC02_3B | SPI_MOSI3 / MDAT00 | — — — ENCIFOE12 /
SDO_DATA7 ENCIFOEOQ3 /
DEEO08 /
DEEOQ3 /
HDSL10_MISO1
F8 VDD1833_6 | IRQ3 P13_2 | D26 — SPI_MISO3 / MCLKO1 | — — — ENCIFDO12 /
SDO_RST# ENCIFDO03 /
TXDEO8 /
TXDEO3 /
HDSL10_MOSI1
F9 VDD33 — P15 4 | — GTIOC09 5B | — MDAT41 | — — — ENCIFCKO7 /
SCKE07 /
HDSL12_SEL1
F10 — VSS — — — — — — — — —
F11 VDD33 — P15_2 | — GTIOC09_4B | — MDAT40 | — — — ENCIFDO06 /
TXDEO6 /
HDSL12_SMPL
F12 VDD1833_7 | — P16_7 | — GTIOC03_1A | SD1_DATAO — — — — TST_OUTO5 /
HDSL13_MISO1
F13 VDD33 — P17_6 | WE2# | GTADSMO1_0 | ETHSW_PTPOUTO/ | — DISP_DATAG? | — — SI07#/
/GTETRGD/ |ESC_SYNCO/ HDSL14_SMPL
CMTW1_TIC1 | RXDO/SCLO/MISOO /
SD1_PWEN
F14 — VSS — — — — — — — — —
F15 VDD33 IRQ1 P18_4 | A12 GTIOC07_3A/ | ESC_LEDSTER/ MCLK11 | DISP_DATAB5 | — — ENCIFCK13 /
GTADSM04_0 | TXD1/SDA1/MOSI1 / ENCIFCK14 /
CANRX1 SCKE09 /
SCKE10/
HDSL14_SEL2
F16 VDD33 — P19 7 | — — — MDAT52 | — — — HDSL15_MISO2
F17 VDD1833_0 | — P20 4 | — — ETHO_TXD3 / — — — — —
CANTX0
F18 — VSS — — — — — — — — —
F19 VDD33 IRQ11 P24 0 | — — ETHSW_LPI2 MDAT61 | — — — TST_OUT02/
HDSL02_SEL2
F20 VDD33 IRQ5 P22_3 | A22 GTETRGC ETHO_CRS/SCK5/ | — — — — DUEI4/
CANRXDPO HDSLO1_MISO1
F21 VDD33 IRQ13 P24 2 | — — — MDAT62 | — — — HDSL02_MOSI2
F22 — VSS — — — — — — — — —
F23 VDD1833_1 | — P25 5 | — — ETH1_RXD1 — — — — SI03#/
HDSL03_MOSI1
F24 VDD33 IRQ5 P28 0 | — GTIOC08_0B | ETHSW_TDMAOUT | — — — — TST_OUTO5 /
1/SPI_MOSI1 HDSLO5_SEL1
F25 VDD33 — P27 5 | — MTIOC1A / TXDO/SDAO/MOSIO / | — — — HSPI_IO3 ENCIFDO14 /
GTIOC08_4A / | SPI_SSL00 TXDE10 /
GTIOC02_2A HDSLO5_LINK
F26 — VSS — — — — — — — — —
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RZ/IT2H #X UV RZ/IN2H 7—%2 > — bk 1. 8 Z
#1.20 HEEAORF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (8/24)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
F27 VDD33 — P27 3 | — MTIOC2A / GMAC1_PTPTRG1/ | — — — HSPI_IO1 ENCIFCK14 /
GTIOC08_3A/ | SCKO / CANRXDP1 / SCKE10/
GTIOC02_1A | SPI_MOSI0 HDSL04_MISO2
G1 — — — — — — — — DDR_DQA15 | — —
G2 — VSS — — — — — — — — —
G3 _ _ _ — — — — — DDR_DQA10 | — —
G4 — — — — — — — — DDR_DMIA1 | — —
G5 — — — — — — — — DDR_DQSA T | — —
1
G6 — DDR_VDDQ | — — — — — — — — —
G7 VDD1833_6 | — P12_5 | D21 GTIOC05_3B/ | TXD2/SDA2/MOSI2/ | MDAT02 | — — — ENCIFOEOQ5 /
GTIOCO01_3A/ | SDO_DATA3 DEEOQ5 /
CMTW1_TOC HDSL10_LINK
0
G8 VDD1833_6 | — P12_1 | D17 MTIC5W / CANTX1/SD0_CMD | — — — — TST_OUTO1 /
GTIOC05_1B / HDSL09_CLK2
CMTWO0_TOC
0
G9 VDD33 — P15 0 | — GTIOC09_3B | — MDAT32 | — — — ENCIFCKO6 /
SCKE06 /
HDSL11_MOSI2
G10 — VSS — — — — — — — — —
G11 VDD33 — P15_3 | — GTIOC09_5A | — MCLK41 | — — — ENCIFDIO06 /
RXDEOS6 /
HDSL12_CLK1
G12 VDD1833_7 | — P16_5 | — GTIOC03_0A | SD1_CLK — — — — SI04# /
HDSL13_CLK1
G13 VDD33 — P17_4 | A6/ GTADSMO00_0 | DEO/ CANRXO / — — — — DUEIO7 /
DREQ |/GTETRGB/ |SD1_CD HDSL13_MOSI2
CMTWA1_TICO
G14 — VSS — — — — — — — — —
G15 VDD33 IRQ2 P18_5 | A13 GTIOC07_3B/ | SS1#/CTS1#/ MDAT11 | DISP_DATAB6 | — — ENCIFOE13 /
GTADSMO04_1 | RTS1#/ CANTX1 ENCIFOE14 /
DEE09 /
DEE10/
HDSL14_MISO2
G16 VDD1833_0 | — P21.5 | — — GMACO_MDIO / — — — — SI3#/
ETHSW_MDIO / HDSL00_MISO2
ESC_MDIO /
CANTX1
G17 VDD1833_0 | — P21_1 | — — ETHO_RXD2/ — — — — TST_OUT12/
CANRXDPO HDSL00_MISO1
G18 — VSS — — — — — — — — —
G19 VDD33 — P23 7 | — — ETHSW_LPI1 MCLK61 | — — — DUEI02 /
HDSL02_CLK2
G20 VDD33 IRQ10 P23 0 | A17 GTIOC06_0B | ETH1_COL/ — — — — SI15#/
ETHSW_TDMAOUT HDSL01_MOSI2
3/ESC_LINKACT1/
CANTXDP1
G21 VDD33 IRQ9 P22_7 | A18 GTIOC06_0A | ETH1_CRS/ — — — — TST_OUT15/
ETHSW_TDMAOUT HDSLO1_MISO2
2/ ESC_LINKACTO /
CANRXDP1
G22 VDD33 IRQ15 P24 _4 | — — ESC_I2CDATA / MDAT70 | — — — HDSL03_SMPL
IIC_SDA1 / CANTX0
G23 VDD33 IRQ1 P27 0 |CS5# | — ETH1_CRS/ — — — HSPI_INT# | ENCIFDIO1 /
CANTXDPO / RXDEO1 /
SPI_SSL02 HDSL04_MOSI1
G24 VDD33 IRQ2 P27 1 | — GTIOC02_0A | ETH1_COL/ — — — HSPI_CS# | HDSL04_CLK2
CANRX1 /
SPI_SSL03
G25 VDD33 IRQ7 P28 2 | — GTIOC08_1B | ETHSW_TDMAOUT | — — — — DUEI06 /
3/SPI_SSL10 HDSL05_MOSI1
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RZ/IT2H #X UV RZ/IN2H 7—%2 > — bk 1. 8 Z
#1.20 HEEAORF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (9/24)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
G26 VDD33 IRQ3 P27 2 | — GTIOC02_0B | GMAC1_PTPTRGO/ | — — — HSPI_I00 HDSLO04_SEL2
ESC_LEDERR/
CANTX1/
SPI_RSPCKO
G27 VDD33 — P27.6 | — MTIOC1B / — — — — HSPI_CK ENCIFDI14 /
GTIOC08_4B / RXDE10 /
GTIOC02_2B HDSL05_SMPL
H1 — — — — — — — — DDR_DQA6 — —
H2 — — — — — — — — DDR_DQA5 = —
H3 — VSS — — — — — — — — —
H4 — VSS — — — — — — — — —
H5 — VSS — — — — — — — — —
H6 — DDR_VDDQ |— — — — — — — — —
H7 — VSS — — — — — — — — —
H8 — VSS — — — — — — — — —
H9 — VDDP_18_33 | — — — — — — — — —
H10 — VSS — — — — — — — — —
H11 — VDDP_18_ 6 | — — — — — — — — —
H12 — VDDP_18_33 | — — — — — — — — —
H13 — VSS — — — — — — — — —
H14 — VDDP_18_7 |— — — — — — — — —
H15 — VSS — — — — — — — — —
H16 — VDDP_18_33 | — — — — — — — — —
H17 — VSS — — — — — — — — —
H18 — VDDP_18 0 |— — — — — — — — —
H19 — VSS — — — — — — — — —
H20 — VDDP_18_1 — — — — — — — — —
H21 — VDD1833_1 — — — — — — — — —
H22 VDD33 IRQO P26_7 |CS3# | — ETH1_RXER/ — — — — ENCIFDO01 /
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5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
u14 — VSS_PLL4 — — — — — — — — —
u15 — VSS — — — — — — — — —
u16 — VDDO08 — — — — — — — — —
u17 — VSS — — — — — — — — —
u18 — VSS — — — — — — — — —
u19 — VSS — — — — — — — — —
u20 — VSS — — — — — — — — —
u21 — VDD1833_3 — — — — — — — — —
u22 VDD33 — P35.6 | — GTADSMO09_1 | TXD4/SDA4/MOSI4 / | MDAT92 | — — — SI0#/
SPI_SSL12 HDSL11_MOSI1
u23 VDD1833_3 | — P34_3 | A25 GTADSMO04_1 | ETH3_RXD2/ — — — — ENCIFOEOQ7 /
/GTIOC03_1B | SPI_SSL21/ DEEO7 /
SD1_PWEN HDSL10_MISO1
U24 VvDD1833_3 | IRQ13 P33_4 | A18 GTADSMO1_0 | ETH3_TXD1/TXD1/ | MCLK51 | — PCIE_RSTOU | — ENCIFDO01 /
SDA1/MOSI1 / T1B TXDEO1 /
SPI_MISO1 / HDSLO09_SEL2
SPI_MOSI0
u25 VDD1833_3 | IRQ12 P33_3 | A17 GTADSMO00_1 | ETH3_TXDO / RXD1/ | MDAT50 | — PCIE_RSTOU | — ENCIFOEO1 /
SCL1/MISO1 / TOB DEEO1 /
SPI_MOSI1 / HDSL09_CLK2
SPI_RSPCKO
u26 — VSS — — — — — — — — —
u27 VDD33_X | EXTCLKIN — — — — — — — — —
V1 — — — — — — — — DDR_DQB2 — —
V2 — — — — — — — — DDR_DQB1 — —
V3 — VSS — — — — — — — — —
V4 — — — — — — — — DDR_DQB3 — —
V5 — — — — — — — — DDR_DQSB_T | — —
0
V6 — VSS — — — — — — — — —
V7 — VSSs — — — — — — — — —
V8 — VSS — — — — — — — — —
V9 — VDD1833_4 — — — — — — — — —
V10 — VDD33 — — — — — — — — —
V11 — VDDP_18_4 | — — — — — — — — —
V12 — VDDP_18_5 |— — — — — — — — —
V13 — VDD18_PLL1 | — — — — — — — — —
\ — VDD18_PLL4 | — — — — — — — — —
V15 — VDDO08 — — — — — — — — —
V16 — VSS — — — — — — — — —
V17 — OTPVDDO08 — — — — — — — — —
V18 — VSS — — — — — — — — —
V19 — PCIE_VDDO8A | — — — — — — — — —
_Lo
V20 — VSS — — — — — — — — —
V21 — VSS — — — — — — — — —
V22 VDD33 — P35_3 | — GTADSM08_0 | SPI_SSL32/ MCLK91 | — ADTRGO# — SI09# /
SPI_MOSI1 HDSL11_CLK1
V23 VDD1833_3 | — P34_0 | A22 GTADSM03_0 | ETH3_RXCLK / — — — — ENCIFDO06 /
/ GTIOC03_0A | SPI_MOSI2 TXDEO6 /
HDSL10_SMPL
V24 VDD33 — P35 5 | — GTADSM09_0 | RXD4/SCL4/MISO4 / | MCLK92 | — — — TST_OUT10/
SPI_RSPCK1 HDSL11_MISO1
V25 VDD33 — P35_0 | DACK | GTADSMO06_1 | ETH3_RXER/ — — — — Slos# /
SPI_MISO3 HDSL10_MOSI2
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RZ/T2H 8 &KW RZ/IN2H 7—42 — k 1. =
®1.20 HEENOHF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (17/24)
&4 < (MTU3, | & (SCI, IiC, FrRJ/® |HRRr(Y | T2a—4FIF
IoAR—F |(BERI/AVS. POE3, GPT/ GMAC, ESC, USB, # (DDRSS, #27zx—RX | (ENCIF, SCIE,
EV& | EBREAM | SRTLHE, [VOR | /RR, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v &Y A —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF | LCDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
V26 - Vss - — - - - - - - —
V27 — XTAL — — — — — — — — —
w1 — Vss — — — — — — — — —
w2 — — — - — — — — DDR_DQB4 | — —
w3 — - - — - - - - DDR_DQB7 | — —
wa — — — — — — — — DDR_DMIBO | — —
w5 — — - — — — — — DDR_DQSB_C | — —
0
we — VsSs — — — — — — — _ _
w7 — VSS — — — — — — — — —
ws — Vss — — — — — — — — —
w9 - VDD1833_4 | — - — — — — — _ _
w10 — VDD33 — — — — — — — — —
w11 — VDDP_18_33 | — — — — — — — — —
w12 — VDDP_18_33 | — - — — — — - — —
w13 — VDDO8_PLL1 | — — — — — — — _ _
w14 — VDDO8_PLL4 | — — — — — — — — —
w15 — Vss — — — — — — — — —
W16 - Vss - — - - - - - — —
w17 — OTPVDD18 — — — — — — — — —
w18 — Vss — — — — — — — — —
w19 — PCIE_VDDO8A | — - — — — — — — —
_Lo
w20 — VsS — — — — — — — — —
w21 — VsS — — — — — — — — —
w22 — Vss — — — — — — — — —
w23 VDD33 IRQ14 P34_7 | DREQ | GTADSMO06_0 | ETH3_TXER/ - - - — TST_OUTO8 /
ESC_RESETOUT#/ HDSL10_MISO2
SPI_MOSI3
w24 vVDD33 — P35_4 | — GTADSMO08_1 | SPI_SSL33/ MDAT91 | — ADTRG1# — DUEI0 /
SPI_SSL11 HDSL11_SEL1
w25 VDD33 — P35_2 | — GTADSMO7_1 | ETH3_COL / MDAT90 | — ADTRG2# — TST_OUTO09/
SPI_SSL31/ HDSL11_SMPL
SPI_SSL10
W26 - Vss - — - - - - - — —
w27 — EXTAL — — — — — — — — —
Y1 — - - — — - — - DDR_DQB6 | — —
Y2 — DDR_VDDQ | — — — — — — — _ _
v3 _ _ — — — — — — DDR_DQB5 | — —
Y4 — VSS — — — — — — — _ _
Y5 — Vss — — — — — — — — —
Y6 — VSS - - — — — — — _ _
Y7 — VsS — — — — — — — — —
Y8 — Vss — — — — — — — _ _
Y9 — Vss - — — — — — - — —
Y10 — VsS — — — — — — — — —
Y11 — Vss — — — — — — — — —
Y12 — VDD33 — — = — — — — _ _
Y13 — VDD33 — — — — — — — _ _
Y14 — VDD1833 5 | — — — — — — — — —
Y15 — VDD1833_ 5 | — — — — — — — — —
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RZ/T2H #& UV RZIN2H 7—42 ¥ — |+ 1. &
#1.20 HEEAOMF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (18/24)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
IoAR—F |(BERI/AVS. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, #2x—R | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
Y16 — VSS — — — — — — — — _
Y17 — USB_USVDD1 | — — — — — — — — —
8
Y18 — USB_USVDD3 | — — — — — — — — —
3
Y19 — PCIE_VDDO8A | — — — — — — — — —
11
Y20 — PCIE_VDD18A | — — — — — — — — —
L1
Y21 — PCIE_VDD18A | — — — — — — — — —
_Lo
Y22 — VSS — — — — — — — _ _
Y23 — VSS — — — — — — — — —
Y24 — VSS — — — — — — — — —
Y25 — VSS — — — — — — — — —
Y26 — VSS — — — — — — — — —
Y27 — VSS — — — — — — — — —
AA1 — — — — — — — — DDR_DQB8 — —
AA2 — VSS — — — — — — — — _
AA3 — — — — — — — — DDR_DQB15 | — —
AA4 — VSS — — — — — — — — —
AA5 — — — — — — — — DDR_DQSB_T | — —
1
AAB — VSS — — — — — — — — —
AA7 VDD1833_4 | IRQ11 P06_5 | — GTETRGC IIC_SDA1 / — — — — HDSLO5_SEL1
XSPI0_lO7
AA8 VDD1833_4 | IRQ3 PO5_1 | — — XSPI0_CKP — — — — DUEI06 /
HDSL04_SMPL
AA9 VDD1833_4 | IRQ4 P05_2 | — — lic_scL2/ — — — — TST_OUTO6 /
XSPIO_CKN HDSL04_CLK1
AA10 | vDD33 IRQ2 P05_0 | — MTIOC6C / IIC_SDA1 — — — — ENCIFDIO3 /
MTIOCOB / RXDEO3 /
GTIOC03_4B HDSLO4_LINK
AAT1 — VSS — — — — — — — — —
AA12 | VDD33 — P04_2 | — MTIOC7C / — — — — — DUEI05 /
GTIOC03_1B / HDSL03_MISO1
CMTWO0_TOC
1
AA13 | VDD1833_5 | IRQ9 P02_2 | — MTIOCBA / ETH3_CRS/ MCLK22 | — USB_VBUSEN | — ENCIFDOO01 /
MTIOC1A / IIC_SDA2/ TXDEO1 /
GTIOCO1_4A | XSPI1_lO6 HDSLO1_MISO2
AA14 | — VSS — — — — — — — — —
AA15 [ — VSS — — — — _ — — _ _
AA16 | — USB_USDVDD | — — — — — — — — _
AA17 | — USB_USVDD1 | — — — — — — — — —
8
AA18 | — USB_USVDD3 | — — — — — — — — —
3
AA19 [ — PCIE_VDDO8A | — — — — — — — — —
11
AA20 | — PCIE_VDD18A | — — — — — — — — —
11
AA21 — PCIE_VDD18A | — — — — — — — — —
_Lo
AA22 | — AVSS_ADCO | — — — — — — — — —
AA23 [ — AVDD_ADCO | — — — — — — — — —
R01DS0426JJ0130 Rev.1.30 .ZENESAS Page 45 of 170

Jul 7, 2026



RZ/IT2H #X UV RZ/IN2H 7—%2 > — bk 1. 8 Z
#1.20 HEEAOMF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (19/24)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
AA24 | — AVSSIO_ADC | — — — — — — — — —
0
AA25 | — AVSSIO_ADC | — — — — — — — — —
0
AA26 | — — — — — — — — AN002 — —
AA27 | — — — — — — — — AN000 — —
AB1 — — — — — — — — DDR_DQB14 | — —
AB2 — — — — — — — — DDR_DQB9 — —
AB3 — — — — — — — — DDR_DMIB1 | — —
AB4 — — — — — — — — DDR_DQB10 | — —
AB5 — — — — — — — — DDR_DQSB_C | — —
1
AB6 VDD33 BSCANP — — — — — — — — —
AB7 VDD1833_4 | IRQ9 P06_3 | — GTETRGA IIC_SDAO / — — — — TST_OUTO9 /
XSPI0_l05 HDSLO05_SMPL
AB8 VDD1833_4 | IRQ10 P06_4 | — GTETRGB lic_scL1/ — — — — Slog# /
XSPI0_lO6 HDSL05_CLK1
AB9 VDD1833_4 | — PO7_7 | — — IIC_SCLO/ MCLK10 | — — — ENCIFDOO05 /
XSPI0_WP0# TXDEO5 /
HDSL06_CLK1
AB10 | VDD33 IRQ14 P03_4 | D12 MTCLKB / IIC_SDA1 — — — = ENCIFOEQ2 /
MTIOCS8D / DEE02 /
GTIOC02_38B / HDSL02_MISO2
GTADSMO09_1
/
CMTW1_TOC
1/RTCAT1HZ
AB11 VDD33 IRQ13 P03_3 | D11 MTCLKA / lIC_ScCLA1 — — — — ENCIFCK02 /
MTIOCSC / SCKE02 /
GTIOC02_3A/ HDSLO02_SEL2
GTADSMO09_0
/
CMTW1_TIC1
AB12 | VvDD33 — P03_7 | — MTIOC6B / — — — — — DUEI04 /
MTIOC1B / HDSL03_SMPL
GTIOC03_0A /
CMTWO_TICO
AB13 | VDD1833_5 | IRQ8 P02_1 | — MTCLKD / ETH3_RXER/ MDAT21 | — — — ENCIFOEOQ1 /
MTIOCOD / lic_scL2/ DEEO1 /
GTIOC01_3B | XSPI1_l05 HDSLO1_SEL2
AB14 | VDD1833 5| — PO1_3 | — MTIOC6D / XSPI1_DS — — — — TST_OUT02 /
MTIC5U / HDSLO1_SMPL
GTIOC01_0B /
GTIOC04_0B
AB15 | VvDD33 — P00_5 | — MTIOCA4D / — — — USB_VBUSEN | — SI01#/
MTIOCSC / HDSL00_MOSI1
GTIOC00_2B
AB16 | — USB_USDVDD | — — — — — — — — —
AB17 | — VSS — — — — — — — — _
AB18 | — VSS — — — — — — — — —
AB19 | — VSS — — — — — — — — —
AB20 | — VSS — — — — — — — — —
AB21 — PCIE_VDD18A | — — — — — — — — —
_CMN
AB22 | — AVSS_ADC1 | — — — — — — — — —
AB23 | — AVDD_ADC1 | — — — — — — — _ _
AB24 | — AVDDIO_ADC | — — — — — — — — —
0
AB25 | — AVDDREF_AD | — — — — — — — — —
co
AB26 | — — — — — — — — AN001 — —
AB27 | — — — — — — — — AN003 — —
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RZ/IT2H #X UV RZ/IN2H 7—%2 > — bk 1. 8 Z
#1.20 HEEAOMF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (20/24)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
AC1 — — — — — — — — DDR_DQB12 | — —
AC2 — VSS — — — — — — — — —
AC3 — — — — — — — — DDR_DQB13 | — —
AC4 — — — — — — — — DDR_DQB11 | — —
AC5 — VSS — — — — — — — — —
AC6 VDD1833_4 | — P06_1 | — — XSPI0_l03 — — — — Slos# /
HDSL04_MOSI2
AC7 VDD1833_4 | — P07 6 | — — IIC_SDA2/ MDAT02 | — — — ENCIFOEOQ5 /
XSPIO_ECS1# DEEO5 /
HDSL06_SMPL
AC8 VDD1833_4 | — P07_4 | — — IIC_SDA1 / MDATO1 | — — — ENCIFDI04 /
XSPIO_INT1# ENCIFDI12/
RXDEO04 /
RXDEO8 /
HDSL05_MOSI2
AC9 VDD33 IRQ12 P03_2 | D10 MTIOCA4D / — — — — — ENCIFDI02 /
MTIOC1A / RXDEO2 /
GTIOC02_2B / HDSL02_CLK2
GTADSMO08_1
/
CMTW1_TOC
0
AC10 | VvDD33 — P03_1 | D9 MTIOC4B / — — — — — ENCIFDOO02 /
MTIOC1B / TXDEO2 /
GTIOC02_2A / HDSL02_MOSI1
GTADSMO08_0
/
CMTW1_TICO
AC1 VDD33 IRQ1 P04_7 | — MTIOCBA / lIC_scCL1 — — — — ENCIFDO03 /
MTIOCOA / TXDEO3 /
GTIOC03_4A HDSL03_MOSI2
AC12 | VvDD33 IRQ15 P03_5 | — MTIOC3A / lIC_SCL2 — — — — ENCIFDO02 /
MTIC5W / TXDEO2 /
GTIOC02_4A HDSL02_MOSI2
AC13 | VvDD1833 5| — PO1_7 | — MTIOC7D / XSPI1_l03 — — — — SI03#/
MTIOCOB / HDSLO1_MOSI1
GTIOC01_2B /
GTIOC04_28B
AC14 | VvDD1833_5 | IRQ7 P02.0 | — MTCLKC / ETH3_TXER / MCLK21 | — — = ENCIFCKO1 /
MTIOCOC / IIC_SDA1 / SCKEO1/
GTIOCO1_3A | XSPI1_lO4 HDSLO1_CLK2
AC15 | VvDD33 IRQ1 P00_2 | D2 MTIOCA4A / ETH3_CRS — — ADTRGO# / — SI00# /
GTIOC00_1A USB_EXICEN HDSL00_CLK1
AC16 | — VSS — — — — — — — — —
AC17 | — — — — — — — — USB_TXRTUN | — —
E
AC18 | — VSS — — — — — — — — _
AC19 | — — — — — — — — PCIE_REFCLK | — —
_N1
AC20 |— — — — — — — — PCIE_REFCLK | — —
_PO
AC21 — PCIE_VDD18A | — — — — — — — = —
_CMN
AC22 | — AVDD_ADC2 | — — — — — — — — —
AC23 | — AVDDIO_ADC | — — — — — — — — —
2
AC24 | — AVDDIO_ADC | — — — — — — — — —
1
AC25 | — AVDDREF_AD | — — — — — — — — —
c1
AC26 | — — — — — — — — AN103 — —
AC27 | — — — — — — — — AN100 — —
AD1 VDD33 MDX — — — — — — — — _
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RZ/IT2H #X UV RZ/IN2H 7—%2 > — bk 1. 8 Z
#1.20 HEEAOMF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (21/24)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
AD2 VDD33 SEI/ CKIO P08_6 | — GTIOC08_3A/ | IIC_SDA1/ MDATO02/ | — — — DUEI1/
GTETRGSB SD1_IOVS MCLK11 HDSL06_MOSI2
AD3 VDD33 TCK P08_3 | — — — — — — — SI0#/
HDSL06_CLK2
AD4 VDD33 RES# — — — — — — — — —
AD5 VDD33 TDI P08_2 | — — — — — — — TST_OUT10/
HDSL06_MOSI1
AD6 VDD1833_4 | — P05_6 | — — XSPI0_l00 — — — — SI07#/
HDSL04_CLK2
AD7 VDD1833_4 | — P08_0 | — RTCAT1HZ IIC_SDAO / MDAT10 | — — MBX_HINT# | ENCIFDIO5 /
XSPIO_WP1# RXDEO5 /
HDSLO6_SEL1
AD8 — VSS — — — — — — — — —
AD9 VDD33 — P02_6 | D6 MTIOC3D / SDO_IOVS MDAT00 | — — — HDSL02_CLK1 /
MTIOCS8B / POUTB
GTIOC02_0B /
GTADSMO06_1
/
CMTWO0_TOC
0
AD10 | vDD33 IRQO P04_6 | — MTCLKD / 1IC_SDAO — — ADTRG2# MBX_HINT# | ENCIFOEQ3 /
MTIOCOD / DEEO3 /
GTIOC03_3B / HDSL03_MISO2
CMTW1_TOC
1
AD11 VDD33 — P02_5 | D5 MTIOC3B / IIC_SCLO/ MCLK0O | — — — HDSL02_SMPL
MTIOC8A / SDO_PWEN / POUTA
GTIOC02_0A /
GTADSMO06_0
/
CMTWO_TICO
AD12 | — VSS — — — — — — — — _
AD13 | VDD1833 5| — PO1_6 | — MTIOC7B / XSPI1_l02 — — — — TST_OUTO3 /
MTIOCOA / HDSLO1_MISO1
GTIOCO1_2A /
GTIOC04_2A
AD14 | VDD1833 5| — PO1_2 | — MTIOC6B / XSPI1_CS1# — — — — DUEI02 /
MTIOCS8B / HDSLO1_LINK
GTIOCO1_0A /
GTIOC04_0A
AD15 | VDD33 IRQO P00_1 | D1 MTIOC3D / ETH3_RXER — — USB_OVRCU | — TST_OUTO00 /
GTIOC00_0B R HDSL00_SMPL
AD16 | — — — — — — — — USB_VUBUSI | — —
N
AD17 | — — — — — — — — USB_OTG_ID |— —
AD18 | — VSS — — — — — — — — —
AD19 | — — — — — — — — PCIE_REFCLK | — —
_P1
AD20 | — — — — — — — — PCIE_REFCLK | — —
_NO
AD21 — VSS — — — — — — — — —
AD22 | — AVSS_ADC2 | — — — — — — — — —
AD23 | — AVSSIO_ADC | — — — — — — — — —
2
AD24 | — AVSSIO_ADC | — — — — — — — — —
1
AD25 | — AVSSIO_ADC | — — — — — — — — —
1
AD26 | — — — — — — — — AN102 — —
AD27 | — — — — — — — — AN101 — —
AE1 VDD33 — P09 0 | — — IIC_SDA2 MCLK12 | — — — SI1#/
HDSLO7_SMPL
AE2 VDD33 — P09_2 | — — — MCLK20 | — — — TST_OUT12/
HDSLO7_SEL1
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RZ/IT2H 8 &K U RZ/IN2H T—% — k 1. &
#1.20 HEEAOMF—E (RZ/IT2H 729 E> FCBGA) (22/24)
247 (MTU3, | &f& (SCI, IiC, 7rAJ/® |HRRbAY | Ta—FIF
IoR—+ |BERIAYS. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, # (DDRSS, #2z—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE | BREAS | SRTLAREE, (VOKR | /1R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 > # YA —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF | LCDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
AE3 VDD33 IRQ8 / P08_5 | — GTETRGSA | lIC_SCL1/ MCLKO02 | — - — HDSL06_MISO2
RSTOUT# SD1_PWEN
AE4 VDD33 TDO P08_4 | — — — — — — — HDSL06_SEL2
AE5 VDD1833 4 | — P06_0 | — — XSPI0_IO2 — - - — TST_OUTO8 /
HDSL04_MISO2
AE6 VDD1833_4 | IRQ8 P06_2 | — — IIC_SCLO / — — — — DUEI09 /
XSPI0_|O4 HDSLO05_LINK
AE7 VDD1833_4 | — P05_7 | — — XSPI0_IO1 — — — — DUEI08 /
HDSL04_SEL2
AE8 VDD1833_4 | — P07 3 | — POE11# IIC_SCL1/ MCLKO1 | — - — ENCIFDO04 /
XSPIO_INTO# ENCIFDO12/
TXDEO4 /
TXDEO8 /
HDSL05_MISO2
AE9 VDD33 — P02_7 | D7 MTIOC4A / — MCLKO1 | — — — HDSLO02_SEL1/
MTIC5U / POUTZ
GTIOC02_1A/
GTADSMO07_0
/
CMTWO_TIC1
AE10 | VDD33 - P03_0 | D8 MTIOC4C / - MDATO1 | — - — HDSL02_MISO1
MTIC5V /
GTIOC02_1B/
GTADSMO7_1
/
CMTWO_TOC
1
AE11 VDD33 — P04 0 | — MTIOC6D / — — - - — TST_OUTO4 /
GTIOC03_0B / HDSL03_CLK1
CMTWO_TOC
0
AE12 | VDD1833_5 | IRQ11 P02 4 | — POEO# 1IC_SDAO MDAT20 |— USB_EXICEN | MBX_HINT# | HDSLO02_LINK
AE13 | VDD1833_5 | — PO1_5 | — MTIOC7C / XSPI1_lO1 — — — — DUEI03 /
MTIC5W / HDSLO1_SEL1
GTIOCO1_1B/
GTIOC04_1B
AE14 | VDD33 IRQ5 P00_7 | — MTCLKB / 1IC_SDAO — — USB_EXICEN | — ENCIFOEQO /
MTIOC1B / ENCIFOE04 /
GTIOC00_3B DEE0O /
DEE04 /
HDSL00_SEL2
AE15 | VDD33 SEI P00_0 | DO MTIOC3B / ETH3_TXER — — USB_VBUSEN | — DUEI00 /
GTIOC00_0A HDSL00_LINK
AE16 | — Vss — — — — — — — — —
AE17 | — Vss - — — - - - - — —
AE18 | — Vss — — — — — — — — —
AE19 | — Vss — — — — — — — — —
AE20 | — Vss - — - — — — — — _
AE21 | — Vss - — — — — - - — —
AE22 | — Vss - — — - — - - — —
AE23 | — Vss — — — — — — — — —
AE24 | — Vss — — — — — — — — —
AE25 | — AVSSIO_ADC | — — — — — — - — —
2
AE26 _ — — — — — — — AN202 — —
AE27 | — - - — — - - - AN201 — —
AF1 VDD33 — P09_3 | — — — MDAT20 |— - — SI12#/
HDSL07_MISO1
AF2 VDD33 IRQO P08_7 | AO GTIOC08_3B | IIC_SCL2/1IC_SCL1 | MDAT11 | — - — TST_OUT11/
HDSLO7_LINK
AF3 VDD33 TRST# - — - - - - - — —
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#1.20 HEEAOMF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (23/24)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
AF4 VDD1833_4 | IRQ14 PO7_1 | — POE8# IIC_SCLO / MCLK0O | — — — ENCIFCKO04 /
XSPI0_RSTOO# ENCIFCK12/
SCKE04 /
SCKE08 /
HDSL05_CLK2
AF5 VDD1833_4 | — P05_5 | — — XSPI0_DS — — — — TST_OUTO7 /
HDSL04_MOSI1
AF6 — VSS — — — — — — — — —
AF7 VDD1833_4 | IRQ12 P06_7 | — POE4#/ GMAC1_MDC / — — — — HDSL05_MISO1
GTETRGD lIC_SCL2
AF8 VDD1833_4 | IRQ13 P07 0 | — — GMAC1_MDIO / — — — — HDSL05_MOSI1
IIC_SDA2/
XSPIO_RESET1#
AF9 VDD33 SEI P04 5 | — MTCLKC / IIC_SCLO — — ADTRG1# — ENCIFCKO3 /
MTIOCOC / SCKE03 /
GTIOC03_3A/ HDSLO3_SEL2
CMTW1_TIC1
AF10 — VSS — — — — — — — — —
AF11 VDD33 — PO4_1 | — MTIOC7A / — — — — — SI04# /
GTIOCO03_1A/ HDSLO3_SEL1
CMTWO_TIC1
AF12 VDD1833_5 | IRQ10 P02_3 | — MTIOC6C / ETH3_COL / MDAT22 | — USB_OVRCU | — ENCIFDIO1 /
MTIOC1B / IIC_SCLO / R RXDEO1 /
GTIOC01_4B | liC_SCL2/ HDSLO1_MOSI2
XSPI1_lO7
AF13 VDD1833_5 | IRQ6 P01.0 | — MTIOC3A / lic_scL1/ — — — — ENCIFDO0O /
MTIOC1A / XSPI1_CKP ENCIFDO04 /
GTIOC00_4A / TXDEOO /
GTIOC00_2B TXDEO4 /
HDSL00_MISO2
AF14 — VSS — — — — — — — — —
AF15 VDD33 IRQ3 P00_4 | D4 MTIOC4B / — — — ADTRG2# — TST_OUTO1 /
GTIOC00_2A HDSL00_MISO1
AF16 — VSS — — — — — — — — —
AF17 — — — — — — — — USB_QDP — —
AF18 — VSS — — — — — — — — —
AF19 — — — — — — — — PCIE_RXDN_L | — —
1
AF20 — — — — — — — — PCIE_RXDN_L | — —
0
AF21 — VSS — — — — — — — — —
AF22 — — — — — — — — PCIE_TXDN_L | — —
1
AF23 — — — — — — — — PCIE_TXDN_L | — —
0
AF24 — VSSs — — — — — — — — —
AF25 | — AVDDREF_AD | — — — — — — — — —
c2
AF26 — — — — — — — — AN204 — —
AF27 — — — — — — — — AN200 — —
AG1 — VSS — — — — — — — — —
AG2 VDD33 — P09_1 | — — — MDAT12 | — — — DUEI2/
HDSLO7_CLK1
AG3 VDD33 T™S P08_1 | — — — — — — — DUEI10/
HDSL06_MISO1
AG4 VDD1833_4 | IRQ5 P05_3 | — — XSPI0_CS0# — — — — SIl06# /
HDSLO4_SEL1
AG5 VDD1833_4 | IRQ15 P07_2 | — POE10# IIC_SDAO / MDAT00 | — — — ENCIFOEQ4 /
XSPIO_RSTO1# ENCIFOE12 /
DEEO4 /
DEEO08 /
HDSLO5_SEL2
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#1.20 HEEAORF—E (RZ/T2H 729 E> FCBGA) (24/24)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
AG6 VDD1833_4 | — P07_5 | — — lic_scL2/ MCLK02 | — — — ENCIFCKO5 /
XSPI0_ECSO0# SCKEO05 /
HDSLO6_LINK
AG7 VDD1833_4 | IRQ6 P05_4 | — — IIC_SDA2/ — — — — DUEI07 /
XSPI0_CS1# HDSL04_MISO1
AG8 VDD1833_4 | MDD P06_6 | — — XSPI0_RESETO# — — — — —
AGY VDD33 — P03_6 | — MTIOC3C / IIC_SDA2 — — — = ENCIFDIO2 /
MTIOC1A / RXDEO2 /
GTIOC02_4B HDSLO03_LINK
AG10 | VvDD33 — P04_3 | — MTIOC7B / — — — — — TST_OUTO5 /
GTIOC03_2A / HDSL03_MOSI1
CMTW1_TICO
AGT1 VDD33 — P04_4 | — MTIOC7D / — — — ADTRGO# — SI05# /
GTIOC03_28B / HDSL03_CLK2
CMTW1_TOC
0
AG12 | VvDD1833 5| — PO1_1 | — MTIOC3C / XSPI1_CS0# MCLK20 | — — — ENCIFDIOO0 /
MTIOCS8A / ENCIFDIO4 /
GTIOC00_4B RXDEOO /
RXDE04 /
HDSL00_MOSI2
AG13 | VDD1833 5 | — PO1_4 | — MTIOC7A / XSPI1_l00 — — — — Sl02#/
MTIC5V / HDSLO1_CLK1
GTIOCO1_1A/
GTIOC04_1A
AG14 | VvDD33 IRQ4 P00_6 | — MTCLKA / IIC_SCLO — — USB_OVRCU | — ENCIFCKO0 /
MTIOCS8D / R ENCIFCKO04 /
GTIOC00_3A SCKEO0 /
SCKE04 /
HDSL00_CLK2
AG15 | VvDD33 IRQ2 P00_3 | D3 MTIOCA4C / ETH3_COL — — ADTRG1# — DUEIO1/
GTIOC00_1B HDSLO00_SEL1
AG16 | — VSS — — — — — — — — —
AG17 | — — — — — — — — USB_QDM — —
AG18 | — VSS — — — — — — — — —
AG19 | — — — — — — — — PCIE_RXDP_L | — —
1
AG20 | — — — — — — — — PCIE_RXDP_L | — —
0
AG21 | — VSS — — — — — — — — —
AG22 | — — — — — — — — PCIE_TXDP_L | — —
1
AG23 | — — — — — — — — PCIE_TXDP_L | — —
0
AG24 | — VSS — — — — — — — — —
AG25 | — — — — — — — — AN205 — —
AG26 | — — — — — — — — AN203 = —
AG27 | — VSS — — — — — — — — —
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1.7 RZ/N2H 576 E > FCBGA @ E > &Y {F1+

Al vss | Pooa | P16 | P10_7 [ P110 [ P13a | P13.7 | P140 | P147 [ P1ae | P17_1 | P18.5 | P18.3 [ P20.5 [ P20_1 | P21.2 [ P21.3 | P22.4a | P2a 5 | P25 0 [ P25.2 [ P2a 6 | P27.3 | vss |A

B| Po9s | P101 | P10.2 [ P105 | vss | P12.7 | P13.0 | P12 [ P1a4 | vss | P17.2 [ P1s1 | P84 [ P00 [ vss | P04 [ P222 | P225 | vss | P51 | P247 | P265 | P27.1 | P272 [B

c| P09_6 | P10_0 | P10_3 | P09_7 | P10_4 | P13_1 P13_5 | P12.0 | P14_1 P14 3 | P17.0 | P18_2 | P18_6 | P21._6 | P21_7 | P21_1 P22_1 | P22.6 | P25.6 | P26_2 | P253 | P26_6 | P27.5 | P27.6 | C

DD;fZDQ DDigDQ vss DDEBDQ vss | 126 [ P125 | vss | P1as | P67 | P173 | P176 | vss | P215 | P207 | P20 | vss | P27 | Pas3 | P25 5 | vss | paro | P274 | P304 |D
el vss DDigDQ DD:{HDQ DD;]DQ D;f:;“ p136 | P12.1 | P12.2 [ P1a2 | P16s | Pi66 | P17.7 | P174 | P20.3 | P210 | P21.a [ P23 | P26 1 | P2s 4 | 257 | Pasa | P2s7 | P20 1 | P302 |E

DDARrSDQ VSS DDAR1_0DQ DDRA?DM DgAR__‘IIaQ DDgaVD P12_3 P13_2 P13_3 Vss P17 5 P18_0 P18_7 P20_2 VSss P22_0 P23 0 P26_0 Vss P30_0 P29_6 P29_4 VSs P30_7 | F
G DD}?EDQ DDigDQ Vss Vss VSS DD§5VD VDD33 VSS DE>3951 VDD33 VD|316833 D’i17833 VDIiI)BSS VD|32)833 DEi:’1 VSSaPLL VSs VSss P31_0 P30_5 P29 5 | P29_3 P30_1 P31_1 |G
H DDEZDQ vss DDRABDM DDE;DQ DgAR:(l:JOQ DDga\/D VDD33 VSSEPLL a\il?rgga D?::;W 8 D|37F7’718 DEE;!JD \/SS:;PLL D|373718 D?api' DEES!JD vss Vss D?1833 P29 2 Vss P29_7 P30._3 P30.6 | H
J DD;{’Q DDT\EDQ DDi;DQ DDiaDQ DSE:%Q vss | vop3s DEC}P A{[;%LSA D[izi 8 voDos DELD}P vss | vooos | vss [P0 vobss | vss D?}‘m P31 6 | P31 a | P31 3| Pais | Pat2 |y
K Vss DDiTCA Vss Vss VSS DDERAqCK Vss DEB?’F VDDO08 | VDD08 VSS VDDO08 Vss VDD08 Vss VDD08 DD;’1EVDD12533 \/DD12833 P34_1 P34 5 | P34_2 P34_4 P34 6 | K

DDR_CK|DDR_cA|DDR_cA|DDR_cs|pprR_cs|ppr_ck DDP_1
L AC A3 A4 A0 AT EAO Vss VSS VSss VDD08 VSS VDD08 Vss VDDO08 Vss vDDO08 33 VSS Vss P33_2 P34_3 P34_0 P33_7 Vss L
m|PEROK| ves [PPRICAl vss [PPRCA| vss |PERVBIPDRVA| vss | vopos | vss |vopos | vss |vopos | vss |vopos [vopss | vss | vss [Pasa| pasae | vss [ vss [FTEHKy
DDR_CK|DDR_CA|DDR_CA|DDR_VD DDR_RE|DDR_AT 'DDP_18VDD1833|VDD1833]
N Vss EB1 B0 A0 DG Vss SET_N EST Vss VDD08 VSS VDD08 Vss VDD08 Vss VDD08 3 3 3 P33_4 P33_5 IXTALSEL| XTAL EXTAL | N
DDR_CK|DDR_CK DDR_VD DDR_DT| DD18_H| 'DDP_18|OTPVDD|OTPVDD|
P BT EBO VSss Vss DQ VSss EST DDR_ZN| vDDO08 | VDD08 VSS VDD08 LLa VDDO08 Vss Vss 'DD33_ X 08 18 VSS Vss Vss Vss P
DoR_cK|DDR_CA[DDR vD|DDR CA[DDR CA[DDR C8| vss_pLLlpcie_volpcie_vol Avssio_|AvDDRE
RIS PR e P (PR B PPReCS| vss | vss [ vooos [vooos | vss | vss [VSSPHECENTIPEENRL ves | vss | vss | vss [ vss [MURO-(VEDREL anooz | anooo | R
DDR_CA DDR_CA[DDR_DQ| DDR_CS| vss_pLLvDD18_PlvDD08_PvDD08_PIPCIE_VD|PCIE_VD[PCIE_VD|PCIE_VD| AVDD_A |Avssio_|avDDIo |
T B3 vss B4 BO vss B1 vss vss vss 1 LL1 LL1 LL4 DO8A_L1|D0O8A_LO|D18A_L1|D18A_LO| vss vss DCo ADCO ADCO ANOO3 | ANOOT | T
DDR_DQ|DDR_DQ| DDR_DQ|DDR_DQ| DDP_18VDD1833 DDP_14 USB_US|PCIE_VD|PCIE_VD| AVSS_A |JAVDDIO_|AVDDRE
u B2 B1 Vvss B3 SB_TO vss vss vss Vvss _33 4 vss 5 vss VDD18 |D18A_L1|D18A_LO| vss vss DCO ADC1 |F_ADC1 AN100 | AN103 | U
DDR_DQ|DDR_DQJPDR_DM{DDR_DQ DDP_18/vDD1833)vDDP_18jvDD1833) usB_us|usB_us|uss_us Avss_A Javssio_[avssio_|
v vss B4 B7 BO SB_CO vss TRST# [ VDD33 [ VDD33 4 _4 33 5 vss VDD18 | VDD33 | VDD33 Vvss vss DC1 ADC1 ADC1 AN102 [ AN101 | v
DPDR_DQ|DDR_VD[DDR_DQ voD1833| use_us |use_us PCIE_VD AVDD_A Javssio_|avssio
w5 |7 0a " Bs 7| ves | ves | ves | poas | poes | poss | vss | poro | pooz ['PPLERINEESS SSES) ves | ves fotshc| ves |MGEr EEO-EE anaos | anzto |w
DDR_DQ| [DDR_DQ) DDR_DQ| USB_VU|USB_TX |PCIE_RE|PCIE_RE| PCIE_VD) AVDD_A JAVDDIO.
Y B8 Vss B15 VSss SBEH VSs P06_2 P06_4 P03_1 P02_3 P02_4 P01_2 | VDD33 BUSIN | RTUNE FCLK:N| FCLK:PO D',\%‘/:FC Vss DC2 ADC2 | AN209 | AN208 | AN202 |y
DDR_DQ|DDR_DQ|PDR_DM{DDR_DQ[DDR_DQ| UsB_oT PCIE_RE|PCIE_RE] AVSS_A |AVDDRE
B14 B9 B1 B10 SB.C1 BSCANP| P05_1 VSS P03_3 P02_1 P02_2 P02_0 P00_1 G.ID Vss FCLK_P1|FCLK_N VSs VSS DC2 |F_ADC2 AN213 | AN201 | AN200 |AA
AB| DD;’ZDQ Vss DDBRFSDQ DDERGDQ Vss P05_2 P06_1 P05_4 P03_2 P02_6 PO1_1 PO1_7 P00_0 Vss Vss Vvss VSss VSss Vss VsSs VSss AN203 A‘;%Ség’ AN212 |(AB
USB_QD PCIE_RX|PCIE_RX| PCIE_TX|PCIE_TX|
AC| MDX P08_5 P08_4 RES# P08_3 P06_0 P05_7 PO06_7 P02_7 VSs PO1_5 P01_3 P00_4 B VSs DN_L1 | DN_LO Vss DN_L1 | DN_LO Vss AN211 AN204 | AN207 |AC
USB_QD)| PCIE_RX|PCIE_RX PCIE_TX|PCIE_TX| AvSSIO_|
Ap| vss | Pos6 | Pos 1| Pos2 | Pos 6 | P55 | P06 6 | P0S3 [ P30 [ Po25 [ Po16 | Po14 | Poos |VST vss Por i om o | VoS [Top i | opto| ves [ anos [ anzta MOS0l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2~ L
1.3 RZ/N2H 576 E> FCBGA O E VEER (LmKX)
LU -~
*F1.21 e OMmF—E (RZ/N2H 576 > FCBGA) (1/19)
24 < (MTU3, | i&fE (SCI, IIC, F7Had /m |HKRr4Y | TVa—HIF
/0 R—~ ®ROOYY. POE3, GPT/ GMAC, ESC, USB, = (DDRSS, RI7x—R (ENCIF, SCIE,
EVE BWREEAS SRTFLEE, |VIOR | /3R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
B M YA —F DMAC RTC) SDHI) DSMIF LCDC PCIE) MBXSEM) ENCOUT)
A1 — vss — — — — — — — — —
A2 VvVDD33 — P09_4 | D13 MTIOC6B / — MCLK70 [ DISP_CLK — — DUEI13/
GTIOCO4_0A/ HDSL07_MOSI
GTIOC10_0A
A3 VDD33 IRQO P10_6 [ A3 MTIOCOB / DEO MCLK21 DISP_DATAR6 | — — HDSL08_MOSI1
GTIOC05_0A / POUTA
A4 VDD33 IRQ9 P10_7 | A4 MTIC5U / SCK1 MDAT21 DISP_DATAR7 | — — HDSL08_CLK2 /
GTIOC05_0B / POUTB
GTIOCO00_3A
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#£1.21  #BEEADOHRF—E (RZIN2H 576 E> FCBGA) (2/19)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
A5 VDD33 IRQ13 P11_0 | A5 GTIOC00_3B | ESC_RESETOUT#/ | MCLK22 | DISP_DATAGO | — — HDSLO8_SEL2/
RXD1/SCL1/MISO1 POUTZ
A6 VDD1833_6 | — P13_4 | D28 GTIOC03_3B | RXD3/SCL3/MISO3/ | MCLK40 | — — — ENCIFCK13 /
SPI_SSL31 SCKE09 /
HDSL10_SEL2
A7 VDD1833_6 | IRQ14 P13_7 | D31 GTIOC06_4A/ | CTS3# MDAT41 | — — — ENCIFDI13/
GTIOC04_3B RXDEO09 /
HDSL11_LINK
A8 VDD1833_6 | IRQ5 P14_0 | AO GTIOC06_4B | ETHSW_PTPOUT2/ | MCLK42 | — — = HDSL11_SMPL
ESC_SYNCO/DE3
A9 VDD33 IRQ9 P14_7 | — POE11# / ESC_I2CDATA / MCLK32 | — — — Sl02#/
GTIOC09_3A/ | IIC_SDAO/ HDSL11_MISO2
CMTWO_TOC | SDO_IOVS
1
A10 VDD33 IRQ8 P14_6 | — POE10# / ESC_I2CCLK / DE4/ | — DISP_DATAG6 | — — TST_OUT02 /
GTIOC06_2B / | IIC_SCLO/ HDSL11_SEL2
GTIOC09_2B/ | SDO_PWEN
CMTWO_TIC1
AN VDD1833_7 | IRQ13 P17_1 | — GTIOC03_2A | SD1_DATA2 — — — — DUEI06 /
HDSL13_CLK2
A12 VDD33 IRQ2 P18_5 | A13 GTIOC07_3B/ | SS1#/CTS1#/ MDAT11 | DISP_DATAB6 | — — ENCIFOE13 /
GTADSMO04_1 | RTS1#/ CANTX1 ENCIFOE14 /
DEE09 /
DEE10/
HDSL14_MISO2
A13 VDD33 IRQO P18_3 | Al1 GTADSMO03_1 | ETH1_COL/ MDAT10 | DISP_DATAB4 | — — HDSL14_CLK2
/RTCAT1HZ | GMAC1_MDIO /
RXD1/SCL1/MISO1 /
CANTX0 /
SD1_IOVS
A14 VDD1833_0 | — P20 5 | — — ETHO_TXEN — — — — DUEIM1 /
HDSLO00_LINK
A15 VDD1833_0 | MDV P20_1 | — — ETHO_TXDO — — — — —
A16 VDD1833_0 | — P21_2 | — — ETHO_RXD3/ — — — — SH2#/
CANTXDPO HDSL00_MOSI1
A17 VDD1833_0 | — P21.3 | — — ETHO_RXDV — — — — DUEI3/
HDSL00_CLK2
A18 VDD33 IRQ6 P22_4 | A21 GTETRGD ETHO_COL / SS5#/ | — — — — TST_OUT14/
CTSS5#/RTS5# / HDSL01_MOSI1
CANTXDPO
A19 VvDD1833_1 | — P24 5 | — — ETH1_TXCLK — — — — HDSL03_CLK1
A20 VDD1833_1 | MD2 P25 0 | — — ETH1_TXD2/ — — — — —
CANRXDPO
A21 VDD1833_1 | MDW1 P25 2 | — — ETH1_TXEN — — — — —
A22 VDD1833_1 | MDO P24 6 | — — ETH1_TXDO — — — — —
A23 VDD33 — P27.3 | — MTIOC2A / GMAC1_PTPTRG1/ | — — — HSPI_IO1 ENCIFCK14 /
GTIOC08_3A/ | SCKO / CANRXDP1 / SCKE10/
GTIOC02_1A | SPI_MOSI0 HDSL04_MISO2
A24 — VSS — — — — — — — — —
B1 VDD33 — P09_5 | D14 MTIOC6D / — MDAT70 | DISP_HSYNC | — — TST_OUT13/
GTIOC04_0B / HDSLO07_CLK2
GTIOC10_0B
B2 VDD33 IRQ7 P10_1 | WAIT# | MTIOC7D/ SCKO MDAT72 | DISP_DATAR1 | — — SI4#/
GTIOC04_2B / HDSLO8_LINK
GTIOC10_2B
B3 VDD33 IRQ1 P10_2 | CSO# | MTCLKC/ RXDO/SCLO/MISOO0 | MCLK10 / | DISP_DATAR2 | — — ENCIFCKO04 /
MTIOC2A / MCLKO0O SCKE04 /
GTIOC04_3A/ HDSL08_SMPL
GTIOC10_3A
B4 VDD33 — P10_5 | A2 MTIOC1B / CTSO# MDAT11/ | DISP_DATAR5 | — — ENCIFDIO4 /
MTIOCOA / MDATO1 RXDE04 /
GTIOC04_4B HDSL08_MISO1
B5 — VSS — — — — — — — — —
B6 VDD1833_6 | IRQ2 P12_7 | D23 GTIOC05_4B / | CTS2#/SDO_DATA5 | MDAT10 | — — — ENCIFDIO5 /
CMTW1_TOC RXDEO5 /
1 HDSL10_CLK1
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 1. 3=

£1.21 HBEEANDOIHFF—E (RZ/IN2H 576 E> FCBGA) (3/19)

24 (MTU3, |&fE (SCl,liC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, & (DDRSS, #2x—R | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v wYAH —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
B7 VDD1833_6 | — P13_0 | D24 GTIOC02_3A | DE2/SPI_RSPCK3/ | MCLKOO |— — — ENCIFCK12/
SDO_DATA6 ENCIFCKO3 /
SCKE08 /
SCKE03 /
HDSL10_SEL1
B8 VDD1833_6 | IRQ1 P12_4 | D20 GTIOCO05_3A/ | RXD2/SCL2/MISO2/ | MCLK02 | — — — ENCIFCKO5 /
CMTW1_TICO | SDO_DATA2 SCKEO5 /
HDSL09_MOSI2
B9 VDD33 — P14_4 | DACK | POE4#/ ESC_IRQ/ SS4#/ — DISP_DATAG4 | — MBX_HINT# | ENCIFDOO0O /
GTIOC06_1B / | CTS4#/RTS4#/ TXDEOO /
GTIOC09_1B/ | SD1_WP HDSL11_MOSI1
GTIOC06_3A /
CMTWO_TICO
B10 — VSS — — — — — — — — —
B11 VDD1833_7 | IRQ14 P17_2 | — GTIOC03_2B | SD1_DATA3 — — — — TST_OUTO6 /
HDSL13_SEL2
B12 VDD33 IRQ15 P18_1 | A9 GTADSM02_1 | ESC_LEDERR/ — DISP_DATAB2 | — — Slos# /
/ GTIOCO7_3A | CTSO0#/ HDSL14_MISO1
CANTXDPO /
SD1_IOVS
B13 VDD33 IRQ1 P18_4 | A12 GTIOC07_3A/ | ESC_LEDSTER/ MCLK11 | DISP_DATAB5 | — — ENCIFCK13 /
GTADSMO04_0 | TXD1/SDA1/MOSI1 / ENCIFCK14 /
CANRX1 SCKE09 /
SCKE10/
HDSL14_SEL2
B14 VDD1833_0 | — P20 0 | — — ETHO_TXCLK — — — — HDSL15_MOSI2
B15 — VSS — — — — — — — — —
B16 VDD1833_0 | — P20 4 | — — ETHO_TXD3 / — — — — —
CANTX0
B17 VDD33 — P22_2 | A23 GTETRGB ETHO_RXER / — — - — HDSLO1_SEL1
RXD5/SCL5/MISO5 /
CANRXO0
B18 VDD33 IRQ7 P22_5 | A20 GTETRGSA GMACO_PTPTRGO / | — — — — Sl4#/
ESC_LATCHO / HDSLO1_CLK2
CTS5# / CANRX1 /
SD0_CD
B19 — VSS — — — — — — — — —
B20 VDD1833_1 | MDWO P25_1 | — — ETH1_TXD3/ — — — — —
CANTXDPO
B21 VDD1833_1 | MD1 P24 7 | — — ETH1_TXD1 — — — — —
B22 VDD1833_1 | IRQ12 P26_5 | — — CANTX0 — — — — ENCIFCKO1 /
SCKEO1/
HDSL04_CLK1
B23 VDD33 IRQ2 P27 1 | — GTIOC02_0A | ETH1_COL/ — — — HSPI_CS# | HDSL04_CLK2
CANRX1 /
SPI_SSL03
B24 VDD33 IRQ3 P27 2 | — GTIOC02_0B | GMAC1_PTPTRGO/ | — — - HSPI_IO0 HDSLO4_SEL2
ESC_LEDERR/
CANTX1/
SPI_RSPCKO
C1 VDD33 — P09_6 | D15 MTIOC7A / — MCLK71 | DISP_VSYNC | — — SI3#/
GTIOC04_1A / HDSLO7_SEL2
GTIOC10_1A
c2 VDD33 IRQ4 P10_0 | WE1# | MTIOC7B/ — MCLK72 | DISP_DATARO | — — TST_OUT14/
GTIOC04_2A / HDSL07_MOSI2
GTIOC10_2A
c3 VDD33 IRQ2 P10_3 | RD# MTCLKD / TXDO/SDAO/MOSIO | MDAT10/ | DISP_DATAR3 | — = ENCIFOEQ4 /
MTIOC2B / MDAT00 DEE04 /
GTIOC04_3B/ HDSLO08_CLK1
GTIOC10_3B
C4 VDD33 — P09_7 | WEO# | MTIOC7C/ — MDAT71 | DISP_DE — — DUEI14 /
GTIOC04_1B / HDSLO07_MISO2
GTIOC10_1B
c5 VDD33 IRQ3 P10_4 | A1 MTIOC1A / SSO#/CTSO#/RTSO# | MCLK11/ | DISP_DATAR4 | — — ENCIFDO04 /
GTIOC04_4A MCLKO1 TXDEO4 /

HDSL08_SEL1
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 1. 3=

£1.21 HBEEANDOIHFF—E (RZ/IN2H 576 E> FCBGA) (4/19)

24 (MTU3, |&fE (SCl,liC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, & (DDRSS, #2x—R | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v wYAH —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
c6 VDD1833_6 | — P13_1 | D25 GTIOC02_3B | SPI_MOSI3 / MDAT00 | — — — ENCIFOE12 /
SDO_DATA7 ENCIFOEOQ3 /
DEEO08 /
DEEO3 /
HDSL10_MISO1
c7 VDD1833_6 | IRQ4 P13_5 | D29 GTIOC06_3A | TXD3/SDA3/MOSI3/ | MDAT40 | — — — ENCIFOE13 /
SPI_SSL32 DEE09 /
HDSL10_MISO2
c8 VDD1833_6 | — P12_0 | D16 MTIC5V / CANRX1/SD0_CLK | — — — — DUEIO1 /
GTIOC05_1A / HDSL09_MOSI1
CMTWO_TICO
c9 VDD33 — P14_1 | RD/WR | GTIOC06_0A/ | SCK4 / SDO_CD MDAT42 | DISP_DATAG1 | — = DUEI02 /
# GTIOC09_0A / HDSL11_CLK1
GTIOC05_3A/
RTCAT1HZ
c10 VDD33 IRQ6 P14_3 | DREQ | POEO#/ ESC_LINKACT2/ — DISP_DATAG3 | — — ENCIFOEQ0 /
GTIOC06_1A/ | TXD4/SDA4/MOSI4 / DEEQO /
GTIOC09_1A | SD1_CD HDSL11_MISO1
c11 VDD1833_7 | IRQ12 P17_0 | — GTIOC03_1B | SD1_DATA1 — — — — SI05# /
HDSL13_MOSI1
c12 VDD33 SEI P18_2 | A10 GTADSM03_0 | ETH1_CRS/ MCLK10 | DISP_DATAB3 | — — HDSL14_MOSI1
/ GTIOC07_3B | GMAC1_MDC /
SCK1 / CANRXO /
SD1_PWEN
c13 VDD33 IRQ3 P18_6 | A14 GTIOCO7_4A/ | CTS1#/ CANRXDP1 | MCLK12 | DISP_DATAB7 | — — ENCIFDO13 /
GTADSMO05_0 ENCIFDO14 /
TXDEO9 /
TXDE10 /
HDSL14_MOSI2
C14 VDD1833_0 | — P21.6 | — — ETHSW_PHYLINKO / | — — — — HDSL00_MOSI2
ESC_PHYLINKO /
CANRXDP1
c15 VDD1833_0 | ETHO_REFCL |P21_7 | — — CANTXDP1 — — — — HDSLO1_LINK
K/
RMIIO_REFCL
K
C16 VDD1833_0 | — P21_1 | — — ETHO_RXD2 / — — - — TST_OUT12/
CANRXDPO HDSL00_MISO1
c17 VDD33 — P22 1 | — GTETRGA ETHO_TXER / TXD5/ | — — — — HDSLO1_CLK1
SDA5/MOSI5 /
CANTX0
c18 VDD33 IRQ8 P22_6 | A19 GTETRGSB GMACO_PTPTRG1/ | — — — — DUEI5/
ESC_LATCH1/ HDSLO1_SEL2
DE5 / CANTX1 /
SDO_WP
c19 VvDD1833_1 | — P25 6 | — — ETH1_RXD2/ — — — = DUEI04 /
CANRX1 HDSLO03_CLK2
C20 vDD1833_1 | — P26 2 | — — GMAC1_MDIO / — — — — HDSLO4_LINK
ETHSW_MDIO /
ESC_MDIO /
CANTXDP1
c21 VDD1833_1 | — P25 3 | — — ETH1_RXCLK — — — — DUEI03 /
HDSLO3_SEL1
Cc22 VDD33 SEI P26 6 | CS2# | — ETH1_TXER/ — — — — ENCIFOEOQ1 /
ESC_RESETOUT#/ DEEO1 /
CANRXO0 HDSLO04_SEL1
c23 VDD33 — P27 5 | — MTIOC1A / TXDO/SDAO/MOSIO / | — — — HSPI_IO3 ENCIFDO14 /
GTIOC08_4A / | SPI_SSL00 TXDE10 /
GTIOC02_2A HDSLO5_LINK
C24 VDD33 — P27 6 | — MTIOC1B / — — — — HSPI_CK ENCIFDI14 /
GTIOC08_4B / RXDE10 /
GTIOC02_2B HDSL05_SMPL
D1 — — — — — — — — DDR_DQA12 | — —
D2 — — — — — — — — DDR_DQA9 = —
D3 — VSS — — — — — — — — —
D4 — — — — — — — — DDR_DQA13 | — —
D5 — VSS — — — — — — — — —
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RZ/IT2H #X UV RZ/IN2H 7—%2 > — bk 1. 8 Z
#£1.21 #BEEADOHRF—E (RZIN2H 576 E > FCBGA) (5/19)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
D6 VDD1833_6 | — P12_6 | D22 GTIOC05_4A / | SS2#/CTS2#/ MCLK10 | — — — ENCIFDOO05 /
GTIOCO01_3B/ | RTS2#/SDO_DATA4 TXDEO5 /
CMTW1_TIC1 HDSL10_SMPL
D7 VDD1833_6 | — P12_5 | D21 GTIOC05_3B/ | TXD2/SDA2/MOSI2 / | MDAT02 | — — — ENCIFOEOQ5 /
GTIOCO01_3A/ | SDO_DATA3 DEEOQ5 /
CMTW1_TOC HDSL10_LINK
0
D8 — VSS — — — — — — — — —
D9 VDD33 — P14_5 | TEND | POES8#/ ESC_RESETOUT#/ | — DISP_DATAGS5 | — — ENCIFDIOO0 /
GTIOC06_2A / | CTS4# RXDEOQO /
GTIOC09_2A / HDSL11_CLK2
GTIOC06_38B /
CMTWO0_TOC
0
D10 VDD1833_7 | — P16_7 | — GTIOC03_1A | SD1_DATAO — — — — TST_OUTO5 /
HDSL13_MISO1
D11 VDD1833_7 | IRQ15 P17.3 | — GTETRGA — — — — — SI06# /
HDSL13_MISO2
D12 VDD33 — P17_6 | WE2# | GTADSMO1_0 | ETHSW_PTPOUTO/ | — DISP_DATAG? | — — SI07#/
/GTETRGD/ |ESC_SYNCO/ HDSL14_SMPL
CMTW1_TIC1 | RXDO/SCLO/MISOO /
SD1_PWEN
D13 — VSS — — — — — — — — —
D14 VDD1833_0 | — P21.5 | — — GMACO_MDIO / — — — — SI3#/
ETHSW_MDIO / HDSL00_MISO2
ESC_MDIO /
CANTX1
D15 VDD1833_0 | — P20 7 | — — ETHO_RXDO — — — — SH1# /
HDSL00_CLK1
D16 VDD1833_0 | — P20 6 | — — ETHO_RXCLK — — - — TST_OUT11/
HDSL00_SMPL
D17 — VSS — — — — — — — — —
D18 VDD33 IRQ9 P22_7 | A18 GTIOC06_0A | ETH1_CRS/ — — — — TST_OUT15/
ETHSW_TDMAOUT HDSLO1_MISO2
2/ ESC_LINKACTO /
CANRXDP1
D19 VvDD1833_1 | — P26_3 | — — ETHSW_PHYLINK1 / | — — — = HDSL04_SMPL
ESC_PHYLINK1
D20 vDD1833_1 | — P25 5 | — — ETH1_RXD1 — — — — SI03#/
HDSL03_MOSI1
D21 — VSS — — — — — — — — —
D22 VDD33 IRQ1 P27 0 |CS5# | — ETH1_CRS/ — — — HSPI_INT# | ENCIFDIO1 /
CANTXDPO / RXDEO1 /
SPI_SSL02 HDSL04_MOSI1
D23 VDD33 — P27 4 | — MTIOC2B / RXDO/SCLO/MISO0 / | — — — HSPI_I02 ENCIFOE14 /
GTIOC08_3B/ | CANTXDP1/ DEE10 /
GTIOC02_1B | SPI_MISO0 HDSL04_MOSI2
D24 VDD1833_2 | — P30_4 | — GTIOC09_5B | ETH2_RXDV — — — — ENCIFDI11 /
RXDE11 /
HDSLO7_SEL1
E1 — VSS — — — — — — — — —
E2 — — — — — — — — DDR_DQA8 = —
E3 — — — — — — — — DDR_DQA11 | — —
E4 — — — — — — — — DDR_DQA14 | — —
E5 — — — — — — — — DDR_DQSA_C | — —
1
E6 VDD1833_6 | — P13_6 | D30 GTIOC06_3B / | SS3#/CTS3#/ MCLK41 | — — — ENCIFDO13 /
GTIOC04_3A | RTS3#/SPI_SSL23 TXDEO9 /
HDSL10_MOSI2
E7 VDD1833_6 | — P12_1 | D17 MTIC5W / CANTX1/SD0O_CMD | — — — — TST_OUTO1 /
GTIOC05_1B / HDSL09_CLK2
CMTWO0_TOC
0
E8 VDD1833_6 | — P12_2 | D18 GTIOC05_2A/ | CANRXDP1 / — — — — SI01#/
CMTWO_TIC1 | SDO_DATAO HDSL09_SEL2
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 1. 3=

£1.21 HBEEANDOIHFF—E (RZ/IN2H 576 E> FCBGA) (6/19)

24 (MTU3, |&fE (SCl,liC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, & (DDRSS, #2x—R | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v wYAH —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
E9 VDD33 — P14_2 | BS# GTIOC06_0B / | RXD4/SCL4/MISO4 / | — DISP_DATAG2 | — — ENCIFCKO0 /
GTIOC09_0B/ | SDO_WP SCKE00 /
GTIOC05_3B HDSL11_SEL1
E10 VDD1833_7 | — P16_5 | — GTIOC03_0A | SD1_CLK — — — — SI04# /
HDSL13_CLK1
E11 VDD1833_7 | — P16_6 | — GTIOC03_0B | SD1_CMD — — — — DUEI05 /
HDSL13_SEL1
E12 VDD33 — P17_7 | WE3#/A | GTADSMO1_1 | ETHSW_PTPOUT1/ | — DISP_DATABO | — = DUEI08 /
H# / ESC_SYNC1/ HDSL14_CLK1
CMTW1_TOC | TXDO/SDAO/MOSIO /
1 SD1_IOVS
E13 VDD33 — P17_4 | A6/ GTADSM00_0 | DEO/ CANRXO / — — — — DUEIO7 /
DREQ |/GTETRGB/ |SD1_CD HDSL13_MOSI2
CMTW1_TICO
E14 VDD1833_0 | — P20_3 | — — ETHO_TXD2 / — — — — —
CANRX0
E15 VDD1833_0 | — P21.0 | — — ETHO_RXD1 — — — — DUEM2/
HDSLO00_SEL1
E16 VDD1833_0 | — P21_4 | — — GMACO_MDC / — — — — TST_OUT13/
ETHSW_MDC / HDSLOO0_SEL2
ESC_MDC /
CANRX1
E17 VDD33 IRQ5 P22_3 | A22 GTETRGC ETHO_CRS / SCK5/ | — — — — DUEI14 /
CANRXDPO HDSLO1_MISO1
E18 VvDD1833_1 | — P26_1 | — — GMAC1_MDC / — — — — HDSL03_MOSI2
ETHSW_MDC /
ESC_MDC/
CANRXDP1
E19 VvDD1833_1 | — P25_4 | — — ETH1_RXDO — — - — TST_OUTO3/
HDSLO03_MISO1
E20 VvDD1833_1 | — P25 7 | — — ETH1_RXD3/ — — — — TST_OUTO4 /
CANTX1 HDSLO3_SEL2
E21 VDD1833_1 | ETH1_REFCL | P26_4 | — — — — — — — —
K/
RMII1_REFCL
K
E22 VDD33 IRQO P26_7 |CS3# | — ETH1_RXER/ — — — = ENCIFDO01 /
ESC_LEDSTER/ TXDEO1 /
CANRXDPO / HDSL04_MISO1
SPI_SSLO1
E23 VDD1833_2 | — P29 1 | — GTIOC09_0A | ETH2_TXCLK — — — — ENCIFCKO09 /
SCKE09 /
HDSL06_CLK1
E24 VDD1833_2 | IRQ10 P30_2 | — GTIOC09_4B | ETH2_RXD2/ — — — — ENCIFOE11/
SPI_MOSI2 DEE11/
HDSLO7_SMPL
F1 — — — — — — — — DDR_DQA15 | — —
F2 — VSS — — — — — — — — —
F3 — — — — — — — — DDR_DQA10 | — —
F4 — — — — — — — — DDR_DMIA1 | — —
F5 — — — — — — — — DDR_DQSA T | — —
1
F6 — DDR_VDDQ |— — — — — — — — —
F7 VDD1833_6 | — P12_3 | D19 GTIOC05_2B/ | SCK2/CANTXDP1/ | — — — — HDSL09_MISO2

CMTWO_TOC | SDO_DATA1
1

F8 VDD1833_6 | IRQ3 P13_2 | D26 — SPI_MISO3/ MCLKO1 | — — — ENCIFDO12/
SDO_RST# ENCIFDOO03 /
TXDEO8 /
TXDEO3 /
HDSL10_MOSI1

F9 VDD1833_6 | — P13_3 | D27 GTIOC03_3A | SCK3/SPI_SSL30 MDATO1 | — - - ENCIFDI12/
ENCIFDIO3 /
RXDEO8 /
RXDEO3 /
HDSL10_CLK2

R01DS0426JJ0130 Rev.1.30 :{ENESAS Page 57 of 170
Jul 7, 2026



RZ/IT2H #X UV RZ/IN2H 7—%2 > — bk 1. 8 Z
#£1.21 HBEEADOHRF—E (RZIN2H 576 E> FCBGA) (7/19)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
F10 — VSS — — — — — — — — —
F11 VDD33 — P17_5 | A7/ GTADSMO0_1 | SCKO / CANTXO / — — — — TST_OUTO7 /
DACK |/GTETRGC/ |SD1_WP HDSL14_LINK
CMTW1_TOC
0
F12 VDD33 IRQ7 P18_0 | A8/ GTADSM02_0 | ESC_LEDRUN / — DISP_DATAB1 | — — TST_OUTO08 /
TEND SSO#/CTSO#/ HDSL14_SEL1
RTSO0# /
CANRXDPO /
SD1_PWEN
F13 VDD33 IRQ4 P18_7 | A15 GTIOC07_4B/ | ETHSW_PTPOUT3/ | MDAT12 | — — = ENCIFDI13 /
GTADSMO05_1 | ESC_SYNC1/DE1/ ENCIFDI14 /
CANTXDP1 RXDEO09 /
RXDE10 /
HDSL15_LINK
F14 VDD1833_0 | — P20 2 | — — ETHO_TXD1 — — — — —
F15 — VSS — — — — — — — — —
F16 VDD1833_0 | IRQ11 P22 0 | — — — — — — — HDSLO1_SMPL
F17 VDD33 IRQ10 P23_0 | A17 GTIOC06_0B | ETH1_COL/ — — — — SI15#/
ETHSW_TDMAOUT HDSLO1_MOSI2
3/ESC_LINKACT1/
CANTXDP1
F18 VDD1833_1 | — P26_0 | — — ETH1_RXDV — — — — SI04# /
HDSL03_MISO2
F19 — VSS — — — — — — — — —
F20 VDD1833_2 | — P30_0 | — GTIOC09_3B | ETH2_RXDO — — - — ENCIFDI10 /
RXDE10 /
HDSL06_MOSI2
F21 VDD1833_2 | — P29 6 | — GTIOC09_2B | ETH2_TXEN / — — — — ENCIFOE10 /
SPI_SSL22 DEE10/
HDSLO6_SEL2
F22 VDD1833_2 | IRQ8 P29 4 | — GTIOC09_1B | ETH2_TXD2/ — — — — ENCIFDI09 /
SPI_SSL20 RXDEO09 /
HDSL06_MOSI1
F23 — VSS — — — — — — — — —
F24 VDD1833_2 | IRQ14 P30_7 | — — ETHSW_PHYLINK2 / | MCLK30 | — — — SIo7#/
ESC_PHYLINK2 / HDSLO7_CLK2
SPI_MISO3 /
SD1_IOVS
G1 — — — — — — — — DDR_DQA6 — —
G2 _ _ — — — — — — DDR_DQA5 — —
G3 — VSS — — — — — — — — —
G4 — VSS — — — — — — — — —
G5 — VSS — — — — — — — — —
G6 — DDR_VDDQ |— — — — — — — — —
G7 — VDD33 — — — — — — — — —
G8 — VSS — — — — — — — — —
G9 — VDDP_18_33 | — — — — — — — _ _
G10 — VDD33 — — — — — — — — —
G11 — VDD1833_6 — — — — — — — — —
G12 — VDD1833_7 — — — — — — — — —
G13 — VDD1833_0 — — — — — — - — —
G14 — VDD1833_0 — — — — — — — — —
G15 — VDDP_18_1 — — — — — — — — —
G16 — VSS_PLLO — — — — — — — — _
G17 — VSS — — — — — — — — —
G18 — VSS — — — — — — — — —
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RZ/IT2H #X UV RZ/IN2H 7—%2 > — bk 1. 8 Z
#£1.21 #BEEADOHRF—E (RZIN2H 576 E> FCBGA) (8/19)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
G19 VDD1833_2 | ETH2_REFCL | P31_0 | — GTETRGSA SPI_SSL30 — — — — HDSLO7_SEL2
K/
RMII2_REFCL
K
G20 VDD1833_2 | — P30_5 | — GTIOC09_6A | GMAC2_MDC / — — — — DUEI07 /
ETHSW_MDC / HDSLO07_MISO1
ESC_MDC /
SPI_RSPCK3
G21 VDD1833_2 | IRQ9 P29 5 | — GTIOC09_2A | ETH2_TXD3/ — — — — ENCIFCK10/
SPI_SSL21 SCKE10/
HDSL06_CLK2
G22 VDD1833_2 | — P29 3 | — GTIOC09_1A | ETH2_TXD1 — — — — ENCIFDO09 /
TXDEO9 /
HDSL06_MISO1
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5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
W5 — VSS — — — — — — — — —
w6 — VSS — — — — — — — — —
w7 VDD1833_4 | IRQ11 P06_5 | — GTETRGC IIC_SDA1 / — — — — HDSLO5_SEL1
XSPI0_lO7
w8 VDD1833_4 | IRQ9 P06_3 | — GTETRGA IIC_SDAO / — — — — TST_OUT09 /
XSPI0_l05 HDSLO05_SMPL
w9 VDD33 IRQ14 P03_4 | D12 MTCLKB / IIC_SDA1 — — — — ENCIFOEQ2 /
MTIOCS8D / DEE02 /
GTIOC02_3B / HDSL02_MISO2
GTADSMO09_1
/
CMTW1_TOC
1/RTCAT1HZ
w10 — VSS — — — — — — — — —
W11 VDD1833_5 | IRQ6 P01.0 | — MTIOC3A / lIC_scL1/ — — — — ENCIFDO00 /
MTIOC1A / XSPI1_CKP ENCIFDO04 /
GTIOC00_4A / TXDEOO /
GTIOC00_28B TXDEO4 /
HDSL00_MISO2
w12 VDD33 IRQ1 P00_2 | D2 MTIOCA4A / ETH3_CRS — — ADTRGO# / — SI00# /
GTIOC00_1A USB_EXICEN HDSLO0_CLK1
w13 — VDD1833_5 — — — — — — — — —
w14 — USB_USDVDD | — — — — — — — — —
w15 — USB_USDVDD | — — — — — — - — —
w16 — VSS — — — — — — — — —
w17 — VSS — — — — — — — — —
w18 — PCIE_VDD18A | — — — — — — — — —
_CMN
w19 — VSS — — — — — — — — —
w20 — AVDD_ADC1 | — — — — — — — — —
w21 — AVSSIO_ADC | — — — — — — — — —
2
w22 — AVSSIO_ADC | — — — — — — — — _
2
w23 — — — — — — — — AN206 — —
w24 — — — — — — — — AN210 — —
Y1 _ — — — — — — — DDR_DQB8 — —
Y2 — VSS — — — — — — — — —
Y3 — — — — — — — — DDR_DQB15 | — —
Y4 — VSS — — — — — — — — —
Y5 — — — — — — — — DDR_DQSB_T | — —
1
Y6 — VSS — — — — — — — — —
Y7 VDD1833_4 | IRQ8 P06_2 | — — IIC_SCLO/ — — — — DUEI09 /
XSPI0_|O4 HDSLO05_LINK
Y8 VDD1833_4 | IRQ10 P06_4 | — GTETRGB lIC_scL1/ — — — — SI09# /
XSPI0_lO6 HDSL05_CLK1
Y9 VDD33 — P03_1 | D9 MTIOC4B / — — — — — ENCIFDO02 /
MTIOC1B / TXDEO2 /
GTIOC02_2A / HDSL02_MOSI1
GTADSMO08_0
/
CMTW1_TICO
Y10 VDD1833_5 | IRQ10 P02_3 | — MTIOC6C / ETH3_COL/ MDAT22 | — USB_OVRCU | — ENCIFDIO1 /
MTIOC1B / IIC_SCLO/ R RXDEO1 /
GTIOC01_4B | lIC_SCL2/ HDSLO01_MOSI2
XSPI1_lO7
Y11 VDD1833_5 | IRQ11 P02 4 | — POEO# 1IC_SDA0 MDAT20 | — USB_EXICEN | MBX_HINT# | HDSL02_LINK
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#£1.21 HBEEANDOHRF—E (RZ/IN2H 576 £ FCBGA) (16/19)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
Y12 VDD1833_5 | — PO1_2 | — MTIOC6B / XSPI1_CS1# — — — — DUEI02 /
MTIOCS8B / HDSLO1_LINK
GTIOCO1_0A /
GTIOC04_0A
Y13 — VDD33 — — — — — — — — —
Y14 — — — — — — — — USB_VUBUSI |— —
N
Y15 — — — — — — — — USB_TXRTUN | — —
E
Y16 — — — — — — — — PCIE_REFCLK | — —
_N1
Y17 — — — — — — — — PCIE_REFCLK | — —
_PO
Y18 — PCIE_VDD18A | — — — — — — — — —
_CMN
Y19 — VSS — — — — — — — — —
Y20 — AVDD_ADC2 | — — — — — — — — —
Y21 — AVDDIO_ADC | — — — — — — — — —
2
Y22 — — — — — — — — AN209 — —
Y23 — — — — — — — — AN208 — —
Y24 — — — — — — — — AN202 — —
AA1 — — — — — — — — DDR_DQB14 | — —
AA2 — — — — — — — — DDR_DQB9 — —
AA3 — — — — — — — — DDR_DMIB1 | — —
AA4 — — — — — — — — DDR_DQB10 | — —
AA5 — — — — — — — — DDR_DQSB_C | — —
1
AAB VDD33 BSCANP — — — — — — — — —
AA7 VDD1833_4 | IRQ3 PO5_1 | — — XSPIO_CKP — — — — DUEI06 /
HDSL04_SMPL
AA8 — VSS — — — — — — — — —
AA9 VDD33 IRQ13 P03_3 | D11 MTCLKA / lIC_SscLA1 — — — — ENCIFCK02 /
MTIOCSC / SCKE02 /
GTIOC02_3A/ HDSLO02_SEL2
GTADSMO09_0
/
CMTW1_TIC1
AA10 | VDD1833_5 | IRQ8 P02_1 | — MTCLKD / ETH3_RXER/ MDAT21 | — — — ENCIFOEO1 /
MTIOCOD / lIC_scL2/ DEEO1 /
GTIOC01_3B | XSPI1_l05 HDSLO1_SEL2
AAT1 VDD1833_5 | IRQ9 P02_2 | — MTIOCBA / ETH3_CRS/ MCLK22 | — USB_VBUSEN | — ENCIFDO01 /
MTIOC1A / IIC_SDA2/ TXDEO1 /
GTIOCO1_4A | XSPI1_IO6 HDSL01_MISO2
AA12 | VDD1833_5 | IRQ7 P02.0 | — MTCLKC / ETH3_TXER/ MCLK21 | — — — ENCIFCKO1 /
MTIOCOC / IIC_SDA1 / SCKEO1/
GTIOCO1_3A | XSPI1_lO4 HDSLO1_CLK2
AA13 | VDD33 IRQO P00_1 | D1 MTIOC3D / ETH3_RXER — — USB_OVRCU | — TST_OUTO00 /
GTIOC00_0B R HDSLOO_SMPL
AA14 | — — — — — — — — USB_OTG_ID |— —
AA15 [ — VSS — — — — — — — — —
AA16 | — — — — — — — — PCIE_REFCLK | — —
_P1
AA17 [ — — — — — — — — PCIE_REFCLK | — —
_NO
AA18 | — VSS — — — — — — — — —
AA19 [ — VSS — — — — — — — — —
AA20 | — AVSS_ADC2 | — — — — — — — — —
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#£1.21 HBEADOHRF—E (RZIN2H 576 E> FCBGA) (17/19)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
AA21 — AVDDREF_AD | — — — — — — — — —
c2
AA22 | — — — — — — — — AN213 — —
AA23 | — — — — — — — — AN201 — —
AA24 | — — — — — — — — AN200 — —
AB1 — — — — — — — — DDR_DQB12 | — —
AB2 — VSS — — — — — — — — —
AB3 — — — — — — — — DDR_DQB13 | — —
AB4 — — — — — — — — DDR_DQB11 | — —
AB5 — VSS — — — — — — — — —
AB6 VDD1833_4 | IRQ4 P05 2 | — — lIc_scL2/ — — — — TST_OUTO6 /
XSPI0_CKN HDSL04_CLK1
AB7 VDD1833_4 | — P06_1 | — — XSPI0_l03 — — — — SI08# /
HDSL04_MOSI2
AB8 VDD1833_4 | IRQ6 P05_4 | — — IIC_SDA2 / — — — — DUEI07 /
XSPI0_CS1# HDSL04_MISO1
AB9 VDD33 IRQ12 P03_2 | D10 MTIOCA4D / — — — — — ENCIFDI02 /
MTIOC1A / RXDEO2 /
GTIOC02_28B / HDSL02_CLK2
GTADSMO08_1
/
CMTW1_TOC
0
AB10 | VvDD33 — P02_6 | D6 MTIOC3D / SDO_IOVS MDAT00 | — — — HDSL02_CLK1/
MTIOCS8B / POUTB
GTIOC02_0B /
GTADSMO06_1
/
CMTWO0_TOC
0
AB11 VDD1833_5 | — PO1_1 | — MTIOC3C / XSPI1_CS0# MCLK20 | — — — ENCIFDIOO /
MTIOCS8A / ENCIFDI04 /
GTIOC00_4B RXDEOQO /
RXDEO04 /
HDSL00_MOSI2
AB12 | VDD1833_ 5| — PO1_7 | — MTIOC7D / XSPI1_l03 — — — — SI03#/
MTIOCOB / HDSLO1_MOSI1
GTIOC01_2B /
GTIOC04_28B
AB13 | VDD33 SEI P00_0 | DO MTIOC3B / ETH3_TXER — — USB_VBUSEN | — DUEI00 /
GTIOC00_0A HDSLO00_LINK
AB14 | — VSS — — — — — — — — —
AB15 | — VSS — — — — — — — — —
AB16 | — VSS — — — — — — — — —
AB17 |— VSSs — — — — — — — — —
AB18 | — VSS — — — — — — — — —
AB19 | — VSS — — — — — — — — —
AB20 | — VSS — — — — — — — — —
AB21 — VSS — — — — — — — — —
AB22 | — — — — — — — — AN203 — —
AB23 | — AVSSIO_ADC | — — — — — — — — —
2
AB24 | — — — — — — — — AN212 — —
AC1 VDD33 MDX — — — — — — — — —
AC2 VDD33 IRQ8 / P08_5 | — GTETRGSA lic_scL1/ MCLK02 | — — — HDSL06_MISO2
RSTOUT# SD1_PWEN
AC3 VDD33 TDO P08_4 | — — — — — — — HDSL06_SEL2
AC4 VDD33 RES# — — — — — — — — —
AC5 VDD33 TCK P08_3 | — — — — — — — SI0#/
HDSL06_CLK2
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#£1.21 #BEEADOHRF—E (RZ/IN2H 576 £ FCBGA) (18/19)
247 (MTU3, |&fE (SC, IIC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, 3 (DDRSS, 27zx—2 | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v Y As —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
AC6 VDD1833_4 | — P06_0 | — — XSPI0_l02 — — — — TST_OUTO8 /
HDSL04_MISO2
AC7 VDD1833_4 | — P05_7 | — — XSPI0_lO1 — — — — DUEI08 /
HDSLO04_SEL2
AC8 VDD1833_4 | IRQ12 P06_7 | — POE4# / GMAC1_MDC / — — — — HDSL05_MISO1
GTETRGD IIC_SCL2
AC9 VDD33 — P02_7 | D7 MTIOC4A / — MCLKO1 | — — = HDSL02_SEL1/
MTIC5U / POUTZ
GTIOC02_1A/
GTADSMO07_0
/
CMTWO_TIC1
AC10 | — VSS — — — — — — — — —
AC11 VDD1833_5 | — PO1_5 | — MTIOC7C / XSPI1_l01 — — — — DUEI03 /
MTIC5W / HDSLO1_SEL1
GTIOCO01_1B /
GTIOC04_1B
AC12 | VDD1833_5 | — P01_3 | — MTIOC6D / XSPI1_DS — — — — TST_OUT02/
MTIC5U / HDSLO1_SMPL
GTIOC01_0B /
GTIOC04_0B
AC13 | vDD33 IRQ3 P00_4 | D4 MTIOC4B / — — — ADTRG2# — TST_OUTO1/
GTIOC00_2A HDSL00_MISO1
AC14 | — — — — — — — — USB_QDP — —
AC15 | — VSS — — — — — — — — —
AC16 | — — — — — — — — PCIE_RXDN_L | — —
1
AC17 | — — — — — — — — PCIE_RXDN_L | — —
0
AC18 | — VSS — — — — — — — — —
AC19 | — — — — — — — — PCIE_TXDN_L | — —
1
AC20 |— — — — — — — — PCIE_TXDN_L | — —
0
AC21 — VSS — — — — — — — — —
AC22 |— — — — — — — — AN211 — —
AC23 | — — — — — — — — AN204 — —
AC24 | — — — — — — — — AN207 — —
AD1 — VSS — — — — — — — — —
AD2 VDD33 SEI/ CKIO P08_6 | — GTIOC08_3A/ | IIC_SDA1/ MDATO02/ | — — = DUEIM1 /
GTETRGSB SD1_IOVS MCLK11 HDSL06_MOSI2
AD3 VDD33 T™S P08_1 | — — — — — — — DUEI0/
HDSL06_MISO1
AD4 VDD33 TDI P08_2 | — — — — — — — TST_OUT10/
HDSL06_MOSI1
AD5 VDD1833_4 | — P05_6 | — — XSPI0_l00 — — — — SI07#/
HDSL04_CLK2
AD6 VDD1833_4 | — P05_5 | — — XSPI0_DS — — — — TST_OUTO7 /
HDSL04_MOSI1
AD7 VDD1833_4 | MDD P06_6 | — — XSPIO_RESETO# — — — — —
AD8 VDD1833_4 | IRQ5 P05_3 | — — XSPI0_CSO0# — — — — SI06# /
HDSLO04_SEL1
AD9 VDD33 — P03_0 | D8 MTIOCA4C / — MDATO1 | — — — HDSL02_MISO1
MTIC5V /
GTIOC02_1B /
GTADSMO07_1
/
CMTWO0_TOC
1
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#£1.21 #BEEANDOHRF—E (RZ/IN2H 576 £ FCBGA) (19/19)

24 (MTU3, |&fE (SCl,liC, 7RI /® | KRPAY | TVa—FUF
oR—F |BEIOVY. POE3, GPT/ | GMAC, ESC, USB, & (DDRSS, #2x—R | (ENCIF, SCIE,
EVE |BRFAC | SXTLHEM. (V0K | R, POEG, CMTW, | CANFD, SPI, xSPI, ADC, USB, (SHOST, ENDAT, HDSL,
5 v wYAH —F |DMAC |RTC) SDHI) DSMIF LCcDC PCIE) MBXSEM) | ENCOUT)
AD10 | VvDD33 — P02_5 | D5 MTIOC3B / IIC_SCLO / MCLK0O | — — — HDSL02_SMPL
MTIOCS8A / SDO_PWEN / POUTA
GTIOC02_0A /
GTADSMO06_0
/
CMTWO_TICO
AD11 VDD1833_5 | — PO1_6 | — MTIOC7B / XSPI1_l02 — — — — TST_OUTO3 /
MTIOCOA / HDSLO1_MISO1
GTIOCO1_2A /
GTIOC04_2A
AD12 | VDD1833 5| — PO1_4 | — MTIOC7A / XSPI1_l00 — — — — SI02#/
MTIC5V / HDSLO1_CLK1
GTIOCO1_1A/
GTIOC04_1A
AD13 | VDD33 IRQ2 P00_3 | D3 MTIOC4C / ETH3_COL — — ADTRG1# = DUEIO1/
GTIOC00_1B HDSLO00_SEL1
AD14 | — — — — — — — — USB_QDM — —
AD15 | — VSS — — — — — — — — —
AD16 | — — — — — — — — PCIE_RXDP_L | — —
1
AD17 | — — — — — — — — PCIE_RXDP_L | — —
0
AD18 | — VSS — — — — — — — — —
AD19 | — — — — — — — — PCIE_TXDP_L | — —
1
AD20 | — — — — — — — — PCIE_TXDP_L | — —
0
AD21 — VSS — — — — — — — — —
AD22 | — — — — — — — — AN205 — —
AD23 | — — — — — — — — AN214 — —
AD24 | — AVSSIO_ADC | — — — — — — — — —
2
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1. =

*1.22 el OmF—E (RZ/N2H 669 > FCBGA) (2/33)
24
(MTU3, HRR R |Tya—4
POE3, {8 (SCl, lic, FF+aYy/ | >4 7x |IIF (ENCIF,
B|R. ~0O GPT/ GMAC, ESC, =55 -2 SCIE,
O AR— |wo, YR |0 ISR, | POEG, USB, CANFD, (DDRSS, (SHOST, | ENDAT,
E> | hERE | TLHME., [R— [DMA |CMTW, SPI, xSPI, ADC, USB, | MBXSE |HDSL,
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AH1 | — — — = — — — — DDR_DQB |— —
9
AH2 | — — — |— — — — — DDR_DQB |— —
14
AH3 | — VSS — |— — — — — — — —
AH4 | — VSS — |= — — — — — — —
AH5 | — VSS — |= — — — — — — —
AH6 |VDD33 |RES# — = — — — — — — —
AH8 | — VSS — |= — — — — — — —
AH10 |VDD183 |IRQ10 P06 | — GTETRGB |IIC_SCL1/ — — — — SI09# /
34 4 XSPI0_I06 HDSL05_C
LK1
AH12 | VDD183 |IRQ8 P06 |— — lIC_SCLO/ — — — — DUEI09 /
34 2 XSPIO_I04 HDSLO5_LI
NK
AH14 | — VSS — |— — — — — — — —
AH16 | — VDD33 — |= — — — — — — —
AH18 | — VSS — |= — — — — — — —
AH20 |— UsSB_USV |— |— — — — — — — —
DD18
AH22 | — PCIE_VDD |— |— — — — — — — —
18A L1
AH24 | — — — = — — — — PCIE_REF |— —
CLK_P1
AH26 | — — — = — — — — PCIE_REF |— —
CLK_NO
AH28 | — VSS — |— — — — — — — —
AH30 |— — — = — — — — AN205 — —
AH31 | — AVSSIO A |— |— — — — — — — —
DC2
AH32 | — — — = — — — — AN207 — —
AH33 | — — — = — — — — AN202 — —
AJl | — — — = — — — — DDR_DQB |— —
13
A2 |— — — = — — — — DDR DQB |— —
11
AJ6 |VDD33 |BSCANP |— |— — — — — — — —
AJ8 |VvDD183 |— P06 | — — XSPI0_I03 — — — — SI08# /
34 1 HDSL04_M
0SI2
AJ10 |VvDD183 |— P06 | — — XSPIO_102 — — — — TST_OUTO
34 0 8/
HDSL04_MI
S02
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1. =

*1.22 HEeAlOHmF—E (RZ/N2H 669 > FCBGA) (28/33)
24
(MTUS3, KRR RS | ZToa—4
POES3, (S (SCl, liC, F7+A%5/ |>4 7z |IIF(ENCIF,
B|R. ~0O GPT/ GMAC, ESC, 5= -2 SCIE,
IO HR— |vo., YR |10 |[/’Z, |POEG, USB, CANFD, (DDRSS, |(SHOST, | ENDAT,
EY | hEREF | TLHME., [R— [DMA |CMTW, SPI, xSPI, ADC, USB, | MBXSE | HDSL,
5 | A1 |[BlYRAH F |C RTC) SDHI) DSMIF |LCDC PCIE) M) ENCOUT)
AJ12 |VDD33 |IRQ14 P03 |D12 |MTCLKB/ |lIC_SDA1 — — — — ENCIFOE02
4 MTIOC8D / / DEE02 /
GTIOC02_ HDSL02_MI
3B/ S02
GTADSMO
9.1/
CMTW1_T
oc1/
RTCAT1HZ
A4 | — VSS — = — — — — — — —
AJ16 | — VDD33 — |— — — — — — — —
AJ18 |— VSS — |— — — — — — — —
AJ20 |— USB USV |— |— — — — — — — —
DD18
AJ22 |— VSS — = — — — — — — —
AJ24 | — VSS — |—= — — — — — — —
AJ26 |— VSS — = — — — — — — —
AJ28 |— VSS — = — — — — — — —
AJ32 |— — — = — — — — AN209 — —
AJ33 |— — — |— — — — — AN208 — —
AK1 |— — — = — — — — DDR_DQB |— —
12
AK2 | — VSS — = — — — — — — —
AK3 |— VSS — |— — — — — — — —
AK4 |VvDD33 |TDO P08 |— — — — — — — HDSL06_S
4 EL2
AK6 |VvDD183 |IRQ3 P05 | — — XSPI0_CKP — — — — DUEI06 /
34 1 HDSL04_S
MPL
AK8 |VDD183 |IRQ6 P05 |— — IIC_SDA2/ — — — — DUEIO7 /
34 4 XSPIO_CS1# HDSL04_MI
SO1
AK10 |VvDD183 |— P05 |— — XSPI0_DS — — — — TST_OUTO
3.4 5 71/
HDSL04_M
osli1
AK12 |vDD183 |IRQ11 P02 |— POEO# IIC_SDAO MDAT2 | — USB_EXIC | MBX_HI |HDSLO02_LI
35 4 0 EN NT# NK
AK14 |VvDD183 |IRQ10 P02 |— MTIOC6C / |[ETH3_COL/ |MDAT2 |— USB_OVR |— ENCIFDIO1
35 3 MTIOC1B / | IC_SCLO / 2 CUR / RXDEO1 /
GTIOCO01_ |lIC_SCL2/ HDSLO1_M
4B XSPI1_107 0SI2
AK16 |— VSS — |— — — — — — — —
AK18 |— VSS — = — — — — — — —
AK20 |— — — = — — — — USB_TXR |— —
TUNE
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#1.22 HEEAHOHRF—E (RZ/IN2H 669 E> FCBGA) (29/33)
24
(MTUS, RR LS [Toa—4
POES3, I (SCl, lic, 7}rayd/ | >4 7x |IIF (ENCIF,
B|R. ~0O GPT/ GMAC, ESC, 5= -2 SCIE,
N HR— |vo,. ¥R (IO |8, |POEG, USB, CANFD, (DDRSS, |(SHOST, |ENDAT,
Ev | FERF | 7L, |[/R— [DMA |[CMTW, SPI, xSPI, ADC, USB, | MBXSE | HDSL,
5 [Aq4> [#EYRAH |+ |C RTC) SDHI) DSMIF |LCDC PCIE) M) ENCOUT)
AK22 |— USB_USV |— |— — — — — — — —
DD33
AK24 | — — — |—= — — — — PCIE_TXD |— —
P_LO
AK26 | — — — |- — — — — PCIE_RXD |— —
P_LO
AK28 | — VSS — |—= — — — — — — _
AK30 |— AVSSIO A |— |— — — — — — — —
DC2
AK31 | — AVSSIO A |— |— — — — — — _ _
DC2
AK32 | — — - |—= — — — — AN212 — —
AK33 | — — — |— — — — — AN200 — —
AL | — VSS — |— — — — — — — _
AL2 |— VSS — |— — — — — — — _
AL4 | — VSS — |—= — — — — — — _
AL6 |— VSS — = — — — — — — _
AL8 |VvDD33 |IRQ13 P03 [D11 |MTCLKA/ |lIC_SCL1 — — — — ENCIFCKO02
3 MTIOCSC / / SCKEO02 /
GTIOC02_ HDSL02_S
3A/ EL2
GTADSMO
9.0/
CMTWA1_TI
C1
AL10 |VDD33 |— P03 |D9 |MTIOC4B/ |— — — — — ENCIFDO02
1 MTIOC1B / / TXDEO2 /
GTIOC02_ HDSL02_M
2A osl1
GTADSMO
8.0/
CMTWA1_TI
Co
AL12 |— VSS — = — — — — — — —
AL14 |— VSS — |— — — — — — — _
AL16 |— VSS — = — — — — — — _
AL18 |— VSS — |—= — — — — — — —
AL20 |— VSS — = — — — — — — _
AL22 |— USB_USV |— |— — — — — — — _
DD33
AL24 |— — — |- — — — — PCIE_TXD |— —
N_LO
AL26 |— — — |—= — — — — PCIE_RXD |— —
N_LO
AL28 |— VSS — = — — — — — _ _
AL30 |— AVSSIO A |— |— — — — — — — _
DC2
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#£1.22 HEANDOHRF—E (RZ/IN2H 669 > FCBGA) (30/33)

24
(MTU3, KRR RS | ZToa—4
POE3, W&1E (SCI, lic, F7F3a45/ |27z |IIF (ENCIF,
B|R. ~0O GPT/ GMAC, ESC, 5= -2 SCIE,
N R— |vs. YR |10 |/8X, |POEG, USB, CANFD, (DDRSS, |(SHOST, | ENDAT,
EY | hEREF | TLHME., [R— [DMA |CMTW, SPI, xSPI, ADC, USB, | MBXSE | HDSL,
5 |(A/4> |8BIYRA# |+ |C RTC) SDHI) DSMIF |LCDC PCIE) M) ENCOUT)
AL32 |— — — = — — — — AN201 — —
AL33 |— — — = — — — — AN204 — —
AM1 |VvDD33 |TRST# — |— — — — — — — —
AM2 |VDD33 |[SEI/CKIO |P08 |— GTIOCO08_ |lIC_SDA1/ MDATO | — — — DUEI1 /
6 3A/ SD1_lOVS 2/ HDSL06_M
GTETRGS MCLK1 0sI2
B 1
AM3 |VDD33 |MDX — = — — — — — — —
AM4 | VDD183 |IRQ4 P05 | — — lIC_scL2/ — — — — TST_OUTO
34 2 XSPI0_CKN 6/
HDSL04_C
LK1
AM5 |VDD183 |— P05 |— — XSPI0_101 — — — — DUEI08 /
34 7 HDSL04_S
EL2
AM6 |VDD183 |IRQ12 P06 | — POE4#/ |GMAC1_MDC/ |— — — — HDSL05_MI
34 7 GTETRGD | lIC_SCL2 SO1
AM7 |VDD33 |IRQ12 P03 |D10 |MTIOC4D /| — — — — — ENCIFDI02
2 MTIOC1A / / RXDEO2 /
GTIOC02_ HDSL02_C
2B/ LK2
GTADSMO
8 1/
CMTW1_T
0Co
AM8 |VDD33 |— P03 |D8 MTIOC4C / | — MDATO | — — — HDSL02_MI
0 MTIC5V / 1 SO1
GTIOC02_
1B/
GTADSMO
711
CMTWO_T
OC1
AM9 |VDD33 |— P02 |D5 MTIOC3B/ | IC_SCLO / MCLKO | — — — HDSL02_S
5 MTIOC8A / | SDO_PWEN 0 MPL /
GTIOC02_ POUTA
0A/
GTADSMO
6.0/
CMTWO_TI
co
AM10 | — VSS — = — — — — — — —
AM11 | VDD183 | — PO1 |— MTIOC3C / | XSPI1_CS0# | MCLK2 |— — — ENCIFDI00
35 1 MTIOCSA / 0 /
GTIOC00_ ENCIFDIO4
4B / RXDEOO /
RXDEO4 /
HDSL00_M
0SI2
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+1.22 HERIOHF—E (RZ/IN2H 669 E > FCBGA) (31/33)
24
(MTU3, "R |Toa—4
POES3, %&fE (SCI, lic, 73845/ |>% 7= |IIF (ENCIF,
B|R. ~0O GPT/ GMAC, ESC, 5= -2 SCIE,
MR- [vs., ¥R |10 [/8X, |POEG, USB, CANFD, (DDRSS, |(SHOST, | ENDAT,
EY | hEREF | TLHME., [R— [DMA |CMTW, SPI, xSPI, ADC, USB, | MBXSE | HDSL,

g (A1 |BYRAH F |C RTC) SDHI) DSMIF |LCDC PCIE) M) ENCOUT)
AM12 | VDD183 |— P01 |— MTIOC7B / | XSPI1_102 — — — — TST_OUTO
35 6 MTIOCOA / 3/

GTIOCO01_ HDSLO1_MI
2A/ SO1
GTIOC04_
2A
AM13 | VDD183 |IRQ6 P01 |— MTIOC3A/ | IC_SCL1 / — — — — ENCIFDO00
35 0 MTIOC1A / | XSPI1_CKP /
GTIOC00_ ENCIFDO04
4A 1 / TXDEOO /
GTIOC00_ TXDEO4 /
2B HDSL00_MI
S02
AM14 | VDD183 |— P01 |— MTIOC7D / | XSPI1_103 — — — — SI03# /
35 7 MTIOCOB / HDSL01 M
GTIOCO1_ oslI1
2B/
GTIOC04_
2B
AM15 | VDD183 | — P01 |— MTIOC6B / | XSPI1_CS1# | — — — — DUEI02 /
35 2 MTIOC8B / HDSLO1_LI
GTIOCO01_ NK
0A/
GTIOC04_
0A
AM16 |VDD33 |IRQ1 P00 |D2 MTIOC4A / | ETH3_CRS — — ADTRGO# |— SI00# /
2 GTIOC00_ / HDSL00_C
1A USB_EXIC LK1
EN
AM17 |VDD33 |IRQ3 P00 |D4 MTIOC4B / | — — — ADTRG2# |— TST_OUTO
4 GTIOCO00_ 1/
2A HDSL00_MI
SO1
AM18 | — VSS — = — — — — — — —
AM19 | — — — |= — — — — USB_VUB |— —
USIN
AM20 | — VSS — |= — — — — — — —
AM21 | — — — |—= — — — — USB_QDP |— —
AM22 | — VSS — = — — — — — — —
AM23 | — — — |= — — — — PCIE_TXD |— —
N_L1
AM24 | — VSS — |= — — — — — — —
AM25 | — — — = — — — — PCIE_RXD | — —
N_L1
AM26 | — VSS — |= — — — — — — —
AM27 | — VSS — |= — — — — — — —
AM28 | — VSS — = — — — — — — —
AM29 | — AVDDIO A |— |— — — — — — — —
DC2
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*®1.22 e OHmF—E (RZ/N2H 669 > FCBGA) (32/33)
24
(MTU3, KRR RS | ZToa—4
POE3, (S (SCl, liC, F7+A%5/ |>4 7z |IIF(ENCIF,
B|R. ~0O GPT/ GMAC, ESC, 5= -2 SCIE,
N R— |vs. YR |10 |/8X, |POEG, USB, CANFD, (DDRSS, |(SHOST, |ENDAT,
EY | FERF | TL4AH#. |R— |DMA |CMTW, SPI, xSPI, ADC, USB, | MBXSE | HDSL,
5 |A/4> |(BIYA#H |+ |[C RTC) SDHI) DSMIF |LCDC PCIE) M) ENCOUT)
AM30 | — AVSS_ AD |— |— — — — — — — —
C2
AM31 | — — — = — — — — AN211 — —
AM32 | — AVSSIO A |— |— — — — — — — —
DC2
AM33 | — — — |— — — — — AN214 — —
AN1 | — VSS — = — — — — — — —
AN2 |VvDD33 |TDI P08 | — — — — — — — TST_OUT1
2 0/
HDSL06_M
0SI1
AN3 |VDD33 |TCK P08 |— — — — — — — SI10# /
3 HDSL06_C
LK2
AN4 |VDD183 |— P05 |— — XSPI0_I00 — — — — SI07#/
34 6 HDSL04_C
LK2
AN5 | VDD183 | MDD P06 | — — XSPI0_RESET |— — — — —
34 6 o#
AN6 |VDD183 |IRQ5 P05 |— — XSPIO_CSO# |— — — — SI06# /
34 3 HDSL04_S
EL1
AN7 |VDD33 |— P02 |D7 MTIOC4A / | — MCLKO | — — — HDSL02_S
7 MTIC5U / 1 EL1/
GTIOC02_ POUTZ
1A/
GTADSMO
70/
CMTWO_TI
c1
AN8 |VDD33 |— P02 | D6 MTIOC3D / | SDO_IOVS MDATO | — — — HDSL02_C
6 MTIOC8B / 0 LK1/
GTIOC02_ POUTB
0B/
GTADSMO
6.1/
CMTWO_T
0Co
AN9 |VDD183 |IRQ9 P02 |— MTIOCBA / |[ETH3_CRS/ |MCLK2|— USB_VBU |— ENCIFDOO1
35 2 MTIOC1A / | IC_SDA2 / 2 SEN / TXDEO1 /
GTIOCO01_ | XSPI1_I06 HDSLO1_MI
4A S02
AN10 | VDD183 |IRQ8 P02 |— MTCLKD / |ETH3_RXER/ |MDAT2 |— — — ENCIFOEO1
35 1 MTIOCOD / | IC_SCL2 / 1 / DEEO1 /
GTIOCO1_ | XSPI1_lO5 HDSLO01_S
3B EL2
AN11 |VDD183 |— PO1 |— MTIOC7C / | XSPI1_I01 — — — — DUEI03 /
35 5 MTIC5W / HDSLO1_S
GTIOCO01_ EL1
1B/
GTIOC04_
1B
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#£1.22 HBEANDOHF—E (RZ/IN2H 669 > FCBGA) (33/33)

24
(MTU3, "R |Toa—4
POES3, %&fE (SCI, lic, 73845/ |>% 7= |IIF (ENCIF,
B|R. ~0O GPT/ GMAC, ESC, 5= -2 SCIE,
o KR— |vo, YR |10 |/8X, |POEG, USB, CANFD, (DDRSS, |(SHOST, | ENDAT,
EY | hEREF | TLHME., [R— [DMA |CMTW, SPI, xSPI, ADC, USB, | MBXSE | HDSL,
g (A1 |BYRAH F |C RTC) SDHI) DSMIF |LCDC PCIE) M) ENCOUT)
AN12 | VDD183 |IRQ7 P02 |— MTCLKC/ |ETH3_TXER/ |MCLK2|— — — ENCIFCKO1
35 0 MTIOCOC / | IC_SDA1 / 1 | SCKEO1 /
GTIOCO01_ | XSPI1_I04 HDSLO1_C
3A LK2
AN13 |VDD183 |— P01 |— MTIOC6D / | XSPI1_DS — — — — TST_OUTO
35 3 MTIC5U / 2/
GTIOCO1_ HDSLO1_S
0B/ MPL
GTIOC04_
0B
AN14 |VDD183 |— P01 |— MTIOC7A / | XSPI1_100 — — — — SI024# /
35 4 MTIC5V / HDSLO01_C
GTIOCO1_ LK1
1A 1
GTIOC04
1A
AN15 |VDD33 |IRQ2 P00 | D3 MTIOC4C / | ETH3_COL — — ADTRG1# |— DUEIO1 /
3 GTIOC00_ HDSL00_S
1B EL1
AN16 |VDD33 |SEl P00 |DO MTIOC3B/ |ETH3_TXER |— — USB_VBU |— DUEI00 /
0 GTIOC00_ SEN HDSLO0O_LI
0A NK
AN17 |VDD33 |IRQO P00 |D1 MTIOC3D / |ETH3_ RXER |— — USB_OVR |— TST_OUTO
1 GTIOC00_ CUR 0/
0B HDSL00_S
MPL
AN18 | — VSS — = — — — — — — —
AN19 | — — — |= — — — — USB_OTG |— —
_ID
AN20 |— VSS — |= — — — — — — —
AN21 | — — — |—= — — — — USB_QDM | — —
AN22 | — VSS — = — — — — — _ _
AN23 | — — — |= — — — — PCIE_TXD |— —
P_L1
AN24 | — VSS — |= — — — — — — —
AN25 | — — — = — — — — PCIE_RXD | — —
P_L1
AN26 | — VSS — |= — — — — — — —
AN27 | — VSS — |= — — — — — — —
AN28 | — VSS — = — — — — — — —
AN29 | — AVDDREF |— |— — — — — — — —
_ADC2
AN30 |— AVDD AD |— |— — — — — — — —
c2
AN31 | — — — |= — — — — AN213 — —
AN32 | — — — = — — — — AN203 — —
AN33 | — AVSSIO A |— |— — — — — — — —
DC2
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2.8

X

X

2. EBRBIFE

FRZHAD R WIRY | A LSI OFEKHFFEILL FORMFTERSNET,

ESEaE

o ITEME

VDDO08 = VDD08 PLLn (n=0~4)=DVDDO08A TSU = OTPVDDO08 =USB USDVDD =PCIE VDDO8SA Ln (n=

0,1)= AVDD ADCn (n=0~2)=0.76~0.84 V

e LPDDR4 AH Ji&E+

DDR_VDDQ =1.06~1.17V

o 18V AHNEIER LT I v/ EE
VDD1833 n (n=0~7, 1.8 VE—F) =VDDP 18 n(n=0~7,33,X)=VDDI8 PLLn (n=0~4)=
AVDDI18A TSU =OTPVDDI8 = USB _USVDDI18 =PCIE_VDDI8A CMN =PCIE_VDDI8A L0 =
PCIE_VDDISA L1=DDR _VAA = AVDDIO ADCn (n=0~2)=AVDDREF ADCn (n=0~2)=1.71~1.89 V

o 33V AMNEEBIOT I r /EE
VDD33 =VDDI833 n (n=0~7, 3.3V -E—F) =VDD33 X=USB USVDD33=3.135~3.465V

e JTUNR

VSS =VSS PLLn (n=0~4)=AVSS ADCn (n=0~2)=AVSSIO ADCn (n=0~2)=0V

o FEIEE
Tj = -40~+125°C

21 HXRKXERE

* 21 X RKERE (1/2)
HH LRIV i Bf
EREE 3.3V AREHN) VDD33. -0.3~+3.8 \Y
VDD1833_0~VDD1833 7 (3.3V E—F)
EEET 1.8V AHA) VDD1833_0~VDD1833 7 (1.8V £— K). 0.3~+25 v
VDDP_18_33.
VDDP_18_0~VDDP_18 7
EREE (37) VDDO08 0.3~+12
ARERE Vin (3.3vBaTyYy) -0.3~VDD33/VDD1833_n(3.3V |V
E—FK) +03FIE38m/hE
WA
ANERE Vin (1.8vao<sysy) -0.3~vDD1833 n (1.8VE— |V
K) +03FlE25D/h&EWNAE
RIFBTEEE VDD33_X -0.3~+3.8 v
VDDP_18 X -0.3~+25 \Y
PLL EREE VDD18 PLLO~VDD18 PLL4 -0.3~+2.5 \Y
VDD08_PLLO~VDDO08_PLL4 -0.3~+1.2 \
TSUEREXE AVDD18A_TSU -0.3~+25 \Y
DVDDO0O8A_TSU -0.3~+1.2 \Y
OTP EREE OTPVDD18 -0.3~+25 \%
OTPVDDO08 -0.3~+1.2 \Y
USB EREE USB_USVDD33 -0.3~+3.8 \Y
USB_USVDD18 -0.3~+2.5 \%
USB_USDVDD -0.3~+1.2 \Y
PCI Express EREE PCIE_VDD18A_CMN, PCIE_VDD18A_LO, -0.3~+25 \Y
PCIE_VDD18A_L1
PCIE_VDDO08A L0, PCIE_VDDO08A_L1 -0.3~+1.2 \Y
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RZ/T2H E XUV RZIN2H F—42 ¥ — |+ 2. EXHIFE
F21 IERIRKER (2/2)
HE SR @ Hf
LPDDR4 EREE DDR_VAA -0.3~+2.5 \%
DDR_VDDQ -0.3~+1.5 V
ADC12 ERERE AVDDIO_ADCO~AVDDIO_ADC2 -0.3~+2.5 \
AVDD_ADCO~AVDD_ADC2 -0.3~+1.2 \
ADC12 7+ RJ AHEE VAN -0.3~AVDDIO_ADCn +0.3 ¥/= |V
25 DINEVH
ADC12 E#£ERFX AVDDREF_ADCO~AVDDREF_ADC2 -0.3~AVDDIO _ADCn +0.3 7= |V
1£25DINEVH
KBRS FIHFANERE XTAL, EXTAL -0.3~+25 \
BERE (Sy v aViRE) T -40~+125 °C
RERE Tstg -40~+125 °C
[(ERLDFER] BRRAEREBATLSI #FEALKIES. MCUDXKABIRLELEZENBYET,
2.2 EiR
#22 EE(12)
IEH Ui Min Typ Max By
EREE (3.3VAHA) VDD33, 3.135 33 3.465 Y
VDD1833_0~VDD1833_7 (3.3V E— )
EREE 1.8V AHAH) VDD1833_0~VDD1833 7 (1.8V E—FK). 1.71 1.8 1.89 \%
VDDP_18 33,
VDDP_18 0~VDDP_18 7
BEREE (7)) VDDO08 0.76 0.8 0.84 \Y
g5 K VSS — 0 — V
HIRBREREE VDD33_X 3.135 3.3 3.465 Y
VDDP_18 X 1.71 1.8 1.89 \%
PLL EREE VDD18_PLLO~VDD18 PLL4 1.71 1.8 1.89 \%
VDD08_PLLO~VDD08_PLL4 0.76 0.8 0.84 \Y
VSS_PLLO~VSS_PLL4 — 0 — \%
TSU BiRERE AVDD18A_TSU 1.71 1.8 1.89 \%
DVDDO8A_TSU 0.76 0.8 0.84 \%
OTP BREE OTPVDD18 1.71 1.8 1.89 \%
OTPVDDO08 0.76 0.8 0.84 \%
USB ERERE USB_USVDD33 3.135 3.3 3.465 \%
USB_USVDD18 1.71 1.8 1.89 \%
USB_USDVDD 0.76 0.8 0.84 v
PCl Express BiRET PCIE_VDD18A_CMN, 1.71 1.8 1.89 \%
PCIE_VDD18A L0, PCIE_VDD18A L1
PCIE_VDDO8A L0, PCIE_VDDO8A L1 0.76 0.8 0.84 \Y,
LPDDR4 EREE DDR_VAA 1.71 1.8 1.89
DDR_VDDQ 1.06 1.1 1.17
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RZ/T2H 8 &KW RZ/IN2H 7—42 — k 2. BRI
#£22 ER (@272
RE % IV Min Typ Max BAy
ADC12 EREHE AVDDIO_ADCO~AVDDIO_ADC2 1.71 1.8 1.89 \%
AVDD_ADCO~AVDD_ADC2 0.76 0.8 0.84 \%
AVSSIO_ADCO~AVSSIO_ADC2 — 0 — Vv
AVSS_ADCO~AVSS_ADC2 — 0 — \%

2.3 BREBEAEM—T R
BIRBEN MWW —r o AL A I T EUTORERITRLET,

BN TIE, B2 0.8 VEIR (i : vDD08) Zf#a L. 2 &K HIZ 1.8 VEJR (# : VDDIS & AVDD) % fit#4
L/3%E_11V@ﬁ%@ﬁb s 33V EJR (] : DDR_VDDQ & VDD33) ##tiad 2 46ERH Y £
T, BRBEAT—7 AT, 100ms NIZFE T T204ERHY £, VY MEE (B : RES#H) 1%, EFRKEA
H Low LU LTELMLERZH Y F9,

ﬁﬁﬁfi FPFHRICLIVERSE 3.3 VER (F: mmwmmg&wm%)%ﬁmb Tt 08V ERLE
1.8 V&Ji (f : VDD08, VDDI8, 33 LN AVDD) #Wid 245N 5 0 £9, EPFGHER > —45 A%, 100 ms
L)LV‘JG:%T?”%JZE%?&;DEET
EIRFEAREOZEBIROSLD EA D REEIL 40 ps LV RS THRERH Y £9, £/, BHERRO K EIRDONH
THAVEEMIZ10us TV ELSTAMNERDHY 9,

BIRELE Yy MEEIE, B D LB AL ERH Y 77,

EBIRELICEOELEEZFM LN TS EIN,

Uty MRS (725 : RES#) 7 High [ZBREI SU TV 5 & &1, EXTAL/XTAL % 721% EXTCLKIN #1222
ELlZ vy 7 258 Uil S84,
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RZ/T2H E XUV RZIN2H F—42 ¥ — |+ 2. EXHIFE
(1) Trisepwr (14) Tfallpwr
H L H
0.8 VEIR / \ |
/o (10) Tdiy1808d
b |
(1) Trisepwr ' (14) Trallpwr
LT « > :
1.8VER (2 Tdyos1sy (8) Tdly3318d |
,(9) Tdly1118d
(1) Trisepwr (14) Tallpwr |
| T 5 U |
11 VEE (3) Tdly1811u b
= | il (7) Tdly3311d | ‘
| (1) Trisepwr (}14) Tfallpwr
| — « > |
3.3 VEE ) TdIy1133u% N
( g \ |
XTAL / EXTAL N %?’E ) |
(12) Tdlytotalu | i (13) Tdlytotald |
(6) Trisereset L (11) fdlyresetd
! > } —»
5) Tdlyresetu| /! !
RESH# (O Tdyesery / A\
TRSTH AXXX XXX XXXXXXX XXX
21 BEBEAEWRIS—T VR
#£23 EBREA/EHRI—TOREAL4I2T (112)
i
No. P oRiL B EA Min Typ Max
(1) Trisepwr BREEDIE LMY B 40 ps — 30 ms
(2) Tdly0818u 08V ERBEMNILLENYETH,S, 1.8VEREENIL LAY [1ps — 100 ms
B E TOEIERR
(3) Tdly1811u 18VEREENDIABLLENYETHS, 11VEREEDILE LAY |0 — 100 ms
BftA £ TOEIERRE
(4) Tdly1133u 11VEREEDI L ENYBEAS, 33VEREEMILLEMNY |0 — 100 ms
BtA F TOIEERRE
(5) Tdlyresetu BIVEREXTDILEENYSTETHS., RESHEESDII B EMNYEAA |10 ms — —
F TOEERM
(6) Trisereset RESHEB DL H LAY B — — 150 ps
(7) Tdly3311d 3IVEREXEDIALETAVRAEMNS., 11 VEREENIETHAY (0 — 100 ms
BftA & TOEIERRE
(8) Tdly3318d 33VEREEMN1.98V LYETLIEAND, 1.8V EREENDY |0 — 100 ms
L TAY FtA E TOEERRM

R01DS0426JJ0130 Rev.1.30
Jul 7, 2026

RENESAS

Page 107 of 170



RZ/T2H 8 &KW RZ/IN2H 7—42 — k 2. BRI
£23 BREAEHI—SUREALIDYT(202)
=
No. D272/ E L Min Typ Max
9) Tdly1118d 11VEREEDILTAYETH S, 1.8VEFEENILTAY |0 — 100 ms
Fta F T OELERRE
(10) | Tdly1808d 1.8V EREENIL FTHAYREMNS. 0.8V EFEEDILTAY |0 — 100 ms
FAtA F TOELERME
(11) Tdlyresetd RESHEBDIL L TH YRS, 3.3V EREEDILEL TH UL |10 s — —
F TOEERFRE
(12) | Tdlytotalu 2TOEREEDEEFM 0 — 100 ms
(13) Tdlytotald £ TOERETOERERE 0 — 100 ms
(14) Tfallpwr EREXDILHTAY B 10 us — 30 ms
24 DC #it%
24 AA4TAAHN/NYT7 (VDD33 FAA V) O DC HifE
LU
IEH )| &4 Min Typ |Max Bify
AF High LRIVEE ViHzs | — VDD33 x 0.7 — VDD33+0.3 |V
AFLow LRIVEE Viiss | — 0.3 — VDD33x03 |V
EXTULRERE AV13z | — VDD33 x 0.08 — — v
Hi 71 High LRLVEE VoHss | Low, IOH = -2 mA VDD33 x 0.8 — VDD33 v
Middle, IOH = -4 mA VDD33 x 0.8 — VDD33 v
High, IOH = -8 mA VDD33 x 0.8 — VDD33 v
Ultra High, IOH = =12 mA VDD33 x 0.8 — VDD33 v
H71 Low LRIVEE VolLss |Low. IOL=2mA 0 — VDD33x02 |V
Middle, IOL = 4 mA 0 — VDD33x02 |V
High, IOL = 8 mA 0 — VDD33x02 |V
Ultra High, IOL = 12 mA 0 — VDD33x02 |V
AN =Y B inl Vin =0V, Vin = VDD33 — — 12 pA
RY—RF— Y= BF (F7KE) ||lrsil Vin =0V, Vin = VDD33 — — 12 uA
ANTILT v FEROE Rpu Vin=0V 10 — 100 kQ
ANTIE S AR DIE Rpd Vin = VDD33 10 — 100 kQ
ANBE Cin ?]\Hﬂbﬁﬁ%ﬁ&:lﬁé)\jﬂﬁﬁ — — 10 pF
#®25 44FBAHA/AY T 7 (VDD1833_n FAAL>) M DCHiE (3.3VE—F) (1/2)
U
IEH )" E 30 Min Typ |Max Bifsy
A High LRILVERE ViHaz | — VvDD1833x 0.7 |— VDD1833 +0.3 |V
AP Low LRIVEBE Viiss | — 0.3 — VDD1833 x 0.3 |V
EXTULREBRE AV133 | — 0.1 — — %
Hi 71 High LRVEE Vohss |Low, IOH = -8 mA VDD1833 x0.8 |— VDD1833 %
Middle, IOH = -11 mA VvDD1833x 0.8 |— VDD1833 Y%
High, IOH = =14 mA VDD1833x 0.8 |— VDD1833 Y%
Ultra High, IOH = =17 mA VDD1833 x 0.8 |— VDD1833 Y%

R01DS0426JJ0130 Rev.1.30
Jul 7, 2026

RENESAS

Page 108 of 170



RZ/T2H & U RZ/IN2H T—2 — k

2.8

X

RO

#£25 AK4TBAHA/NYT7 (VDD1833_n FAAL ) MDCHiE (3.3VE—F) (22
Uik
RE )" &4 Min Typ |Max Hify
H Low LRIVERE Vorss |Low. IOL=8mA 0 — VDD1833 x 0.2
Middle, IOL = 11 mA 0 — VDD1833 x 0.2
High, IOL = 14 mA 0 — VDD1833 x 0.2
Ultra High, IOL = 17 mA 0 — VDD1833x 0.2 |V
ARV—=VER [linl Vin =0V, Vin = VDD1833 — — 12 uA
RY—RT—FY—DER (FTKE) ||lrsll Vin =0V, Vin = VDD1833 — — 12 A
AATLT v TEROIE Rpu Vin=0V 18 — 72 kQ
ARTILE D U EROE Rpd Vin = VDD1833 24 — 87 kQ
ANBE Cin EABNHFELUEANRF |— — 10 pF
%26 447BAHA/SYT7 (VDD1833_n K44 ) ®DCHE (1.8VE—FK)
HH UL | & Min Typ |Max By
AF High LRIVEE ViH1s — VvDD1833x 0.7 |— VDD1833 +0.3 |V
AHLow LRILEE ViL1g — 0.3 — VDD1833 x 0.3 |V
EXTULRERE AV1ig | — 0.1 — — v
H 5 High LRIVEE Vonig | Low, IOH = -4 mA vDD1833 x 0.8 |— vDD1833 %
Middle, IOH = -5 mA VDD1833x 0.8 |— VDD1833 %
High, IOH = -6 mA VvDD1833x 0.8 |— VDD1833 \%
Ultra High, IOH = -7 mA vDD1833 x 0.8 |— vDD1833 %
HH Low LRIVEE VoL1g  |Low. IOL =4 mA 0 — VDD1833x 0.2 |V
Middle, IOL = 5 mA 0 — VDD1833x 0.2 |V
High, IOL = 6 mA 0 — vDD1833x 0.2 |V
Ultra High, IOL = 7 mA 0 — VDD1833x 0.2 |V
ARY—DER [lin| Vin =0V, Vin = VDD1833 — — 12 A
RY—=RF— Y=Y BR (F 7K ||t Vin =0V, Vin = VDD1833 — — 12 A
ARTLT v TEROE Rpu Vin=0V 12 — 92 kQ
ARTINE G U EROE Rpd Vin = VDD1833 13 — 92 kQ
ANEE Cin EABNHEFELEEADE |— — 10 pF
F
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RZ/T2H &Y RZIN2H T—&2 — 2. BRI

®27 HEER (13)

IEH VR 4% Min Typ Max B

BEEBE lvDDOS Cortex-A55 2 0w % =1.2 GHz, — — 4600 mA

Cortex-R52 /@4 =1.0 GHz, Tj = 110 °C

lvopss (£ — 50 — mA
lvbD1833 0 (1) — 9 — mA
lvbD1833_1 Gx1) — 9 — mA
lvbD1833_2 (£1) — 9 — mA
lvbD1833_3 (£1) — 9 — mA
lvbD1833_4 (E1) — 9 — mA
lvbD1833_5 (1) — 9 — mA
lvbD1833_6 (£1) — 14 — mA
lvbp1833_7 (£1) — 9 — mA
lvbppP_18_33 — — 12 — mA
lvbbp_18_0 — — 2 — mA
lvppP_18_1 — — 2 — mA
lvpbpp_18_2 — — 2 — mA
lvbppP_18_3 — — 2 — mA
lvbbp_18_4 — — 2 — mA
lvbpP_18 5 — — 2 — mA
lvpbppP_18_6 — — 2 — mA
lvpbpp_18_7 — — 2 — mA
lvbp33_x — — 1 — mA
lvbbp_18_x — — 10 — mA
lvpbp18_PLLO — — — 2.2 mA
lvbD18_PLL1 — — — 2.2 mA
lvbD18_PLL2 — — — 2.2 mA
lvbD18s_PLL3 — — — 2.2 mA
lvpD18_PLL4 — — — 2.2 mA
lvbpos_PLLO — — — 2.6 mA
lvbDo8_PLL1 — — — 2.6 mA
lvbpos_pLL2 — — — 2.6 mA
lvbpos_PLL3 — — — 2.6 mA
lvbpos_PLL4 — — — 2.6 mA
IavDD18A_TSU — — — 1 mA
IpvDDO8A_TSU — — — 0.07 mA
lotPvD18 — — — 18 mA
loTPvDDO8 — — — 1.4 mA
lusB_usvbD33 — — — 4.7 mA
luse_usvbD18 — — — 23 mA
luss_usbvbD — — — 8.4 mA
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RZ/T2H &Y RZIN2H T—&2 — 2. BRI
®27 HEER (23)
IEH VR 4% Min Typ Max B
BEIDE IPCIE_VDD18A_CMN | — — — 19 mA
IpciE_vDD18A_LO — — — 27 mA
IpCIE_VDD18A_L1 — — — 27 mA
IpciE_vDDOBA LO | — — — 42 mA
IpciE_vDDO8A_L1 — — — 42 mA
IDDR_vAA — — — 5 mA
IpbrR_VDDQ — — — 300 mA
IavDDIO_ADCO — — — 0.06 mA
IavDDIO_ADC1 — — — 0.06 mA
IavDDIO_ADC2 — — — 0.06 mA
IavDD_ADCO — — — 0.7 mA
IavDD_ADC1 — — — 0.7 mA
IavDD_ADC2 — — — 0.7 mA
EEEEHE— FE2 | lvppos EEDA—NUDETITAT — 105 — mA
lvopss (£ — 5 — mA
lvDD1833_0 GE1) — 1 — mA
lvbD1833_1 (x1) — 1 — mA
lvbD1833_2 (£1) — 1 — mA
lvbD1833_3 (£1) — 1 — mA
lvDD1833_4 (E1) — 1 — mA
lvbp1833_5 (x1) — 1 — mA
lvbD1833_6 (3 — 1 — mA
lvbD1833_7 (£1) — 1 — mA
lvbppP_18_33 — — 8 — mA
lvbop_18 0 — — 1 — mA
lvppP_18_1 — — 1 — mA
lvpbpp_18_2 — — 1 — mA
lvbpp_18_3 — — 1 — mA
lvDDP_18_4 — — 1 — mA
lvpbpP_18 5 — — 1 — mA
lvpbppr_18_6 — — 1 — mA
lvobpp_18_7 — — 1 — mA
lvbp33_x — — 1 — mA
lvbbp_18_x — — 10 — mA
lvpD18_PLLO — — 2 — pA
IvbD18_PLL1 — — 22 — mA
lvpbD18_PLL2 — — 2 — pA
lvbp1s_PLL3 — — 2 — pA
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RZ/T2H &Y RZIN2H T—&2 — 2. ERHEE

®27 HEER @GN

IEH VR 4% Min Typ Max B

EEEEBHE— KE2) | lvpp1s_pLLe — — 2.2 — mA
lvbpos_PLLO — — 9 — pA
lvbDo8_PLL1 — — 1.6 — mA
lvbpos_PLL2 — — 9 — pA
lvbpos_PLL3 — — 9 — pA
lvbpos_PLL4 — — 1.6 — mA
IavDD18A_TSU — — 1 — pA
IpvDDO8A_TSU — — 13 — pA
lotPvD18 — — 28 — pA
loTPvDDO8 — — 63 — pA
luse_usvDD33 — — 54 — pA
luse_usvDD18 — — 18 — pA
luss_usbvbD — — 1 — pA
IpciE_VDD18A_CMN | — — 0.9 — mA
IpciE_VDD18A_LO — — 0.05 — mA
IpCIE_VDD18A_L1 — — 0.05 — mA
IpciE_VDDO8A_LO — — 1.3 — mA
IpciE_vDDO8A_L1 — — 1.3 — mA
IpDR_vAA — — 0.2 — mA
IbDR_VDDQ — — 0.2 — mA
|avDDIO_ADCO — — 0.3 — pA
IavDDIO_ADC1 — — 0.3 — pA
IavDDIO_ADC2 — — 0.3 — A
IavDD_ADCO — — 3 — pA
IAvDD_ADC1 — — 3 — pA
IavDD_ADC2 — — 3 — pA

b ClISRYERBERETYT. EROBEBRII DA TLAICKEKELEYT (& RIE, VIO BFO M IVERKICL 8- - KE
BE) T VRATLETINOERBELZRAEL TS,

E1. 10 HEER (vpp3s VDD1833 n (n=0~7) [&« 50 MA LT CHEIBEARBY ET, (%280 ZIOH £5H)
F2, BEARAEDSA—LFIRTELFLEHREI OV IABBBREDRI VAL E—FEL, TRTOAEAR—FOTLT v TEH

FUTNEYUFELBBELEL, SLUERTOAEELET,

#F28 HHAHEER(1/2)

IEH SURL | & Min Typ Max Bify
A Low LANILEFRER 10L 2t HinF Low — — 25 mA
(HF L OBRAT) — — — s
High — - 9.0
Ultra High — — 11.8
HLow LRLEFBER (#F0) ZIoL EHAIHF O — — 50 mA
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RZ/T2H E XUV RZIN2H F—42 ¥ — |+ 2. EXHIFE
#28 HAHEER (22
RE SvRL | & Min Typ Max Hify
Hi 4 High L~ LB IOH SH AT Low — — 25 mA
(ifF 2 & DRKIE) Middle — — 50
High — — 9.0
Ultra High — — 11.8
H A High LANIILERER (B ZIOH 2 AiRFO#F — — 50 mA
£29 REHE (3B
HH S oRIL nR"yr—o Max B4
K Oja 729 £~ FCBGA (23 mm x 23 mm. 0.8 mm Ev¥F) |10.9 °C/W
576 > FCBGA (21 mm x 21 mm, 0.8 mm E v F) |11.2 °CIW
669 > FCBGA (17 mmx 17 mm. 0.5mm EvF) |11.3 °CIW
Wit 729 E> FCBGA (23 mm x 23 mm, 0.8 mm EvF) |0.02 °CIW
576 £~ FCBGA (21 mm x 21 mm, 0.8 mm EvF) |0.02 °CIW
669 > FCBGA (17 mm x 17 mm. 0.5mm EvF) |0.02 °CIW
25 AC H1%
F210 EMEREH
IEH S oRL Min Max Bify
E)/ERES | Cortex-A55 374 Oy 4 (CA55CNCLK, n = 0~3) f 600 1200 MHz
Cortex-A55 SCU ~ 0 v 4 (CA55SCLK) 500 1000
Cortex-R52 31 7% B w4 (CR52CnCLK, n =0, 1) 500 1000
BESIESa—)LY 8y % AH (PCLKAH) 400
BLET2—ILY Oy %5 AM (PCLKAM) 200
BBEY2—ILs 0y % AL (PCLKAL) 100
BIESa—LY 8y % H(PCLKH) 250
BIES2—ILY 8y %5 M(PCLKM) 125
BBEY2—)Ls Oy % L (PCLKL) 62.5
SCIn AIEBE Y 2a—L4 8y % (PCLKSCIn, n = 0~5) 75 125
SCIEn FIEIE Y a—/LY A% (PCLKSCIEN, n =0~11) 75 125
SPIn BRBEYa—/LY Ay %5 (PCLKSPIn, n=0~3) 75 125
XSPI & 1) 7 L% B w4 (XSPI_CLKn, n =0, 1) 125 133
Lcoc a4 5 100
DDR 2> kO—35 DFI 4 8w % (DFICLK) 800
SVEB/NR 4 Oy 4 HF1 (CKIO) 31.25 | 125
A —%%y k PHY ##%4 0y 4 (ETHn_REFCLK, n = 0~3) 25
A —4 %y k PHY #%#% 0y % (RMIIn_REFCLK, n = 0~3) 50

AC HePEIL, #2211 17T 10 BiE

(DRCTLm v YV AZEE) OFRIFTEREINE T,
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RZ/T2H &LV RZ/IN2H T—&2 — 2. BRI
2.1 /10 %% (DRCTLm LY RAERTE) O&H
. DRCTLm L R &
ELa—) B8 2] BE DRVn SRn SMTn
AR, DMAC CKIO — 33V = =3 —
LEELIS 247 |33V LS [=%:d ;N
A
a4 7 |33V & [=%:d E:3)
B
MTU3, GPT, IIC, CANFD, 255 447 |33V & 1K 35 5
DSMIF, ENCIF, ENDAT, HDSL A
247 |33V & E=E i35
B
SCl, SCIE, SPI 258 — 33V =) =3 i3]
XSPI XSPIn_CKP, XSPIn_CKN, XSPIn_IO[7:0], |— 1.8V = =3 i)
(n=0,1,m=0,1) XSPIn_CSm#, XSPIn_DS — 33V = . "
LEELS — — &® st Ei3)
A—HFy b8 T—2R ETHn_TXCLK — 18V/i33V |8 =3 i3y
(n=0~3,m=0~2) ETHn_TXD[3:0], ETHn_TXEN — 1.8V (RGMII) | 8% BE |-
— 33V(RMII) |& [=%:d —
— 3.3V (M) t =3 —
ETHn_TXER — 3.3V (M) H (=3 —
ETHn_RXCLK, ETHn_RXD[3:0], — 18V/i33V |— — i3]
ETHn_RXDV
ETHn_RXER, ETHn_COL, ETHn_CRS — 33V — — i3]
ETHn_REFCLK — 18V/33V | =3 —
RMIIn_REFCLK — 1.8Vi33V | & =3 —
GMACm_MDC, GMACm_MDIO, — 1.8V/3.3V | i35 3]
ETHSW_MDC, ETHSW_MDIO,
ESC_MDC, ESC_MDIO
RS — 33V h E= E:3)
SHOSTIF, MBXSEM HSPI_CK, HSPI_CS#, HSPI_IO[7:0] — 33V = =35 5
HSPI_INT#, MBX_HINT# : 147 |33V H i3 —
a4 7 |33V &® E® —
B
LCDC 255 — 33V =) =3 —
SDHI SDR104, SDR50, SDn_CLK — 1.8V =) = —
(1=0.1) |HS200 EELS — 18V = TR T
DDR50. 2E5 — 1.8V/I3.3V |& [=%:3 E:3)
=i DDR
EEELIst SDn_CLK — 18Vi3.3V |& (=% —
LB — 1.8V/3.3V | =3 i3]
TNYTLA VAT —R TDO, TMS — 3.3V = =& i3
TCK, TDI — 33V — — %
GPIO 1.8V £33V EBIRARER A A > — 1.8V/i33V |HEE zE zE
(VDD1833_n (n = 0~7)) D&{ES
33VERE KA1 > (VDD33) DEIES — 33V zE e =z
LEELS 2ES — 3.3V & B 3
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RZ/T2H 8 & U RZ/IN2H 7—4% o — 2. ERBYEE
2.5.1 AR G2
2511 CKIOmFHANEAIT
#£212 CKIOWmFHHIERAZIVT
%
HH y| & Min Typ Max B4
CKIO ST A1t 1 &7 JLBERS teKeye 2.2 g — 32 ns
CKIO #FH 51 High LAJL/SLRIE | tokn tokeyo/ 2 - toke | — — ns
CKIO #HFH A Low LAJL/RJL R IR tokL tekeye / 2 - teks — — ns
CKIO S FH A5 EHYY B5RT 1 tokr Vopsz = VDD33-0.5V,|C=30pF |— — 40 ns
Voizs = 0.4V C=15pF |— — 35 ns
CKIO tHFH 35 TAY R 1 toks Vonaz = VDD33-05V,|C=30pF |— — 40 ns
Voizs =04V C=15pF |— _ 35 ns
CKIO thiFH AL B LAY BERE 2 tokr Von3z=2.0V, C=30pF — — 2.3 ns
Voiz3 =08V C=15pF |— — 15 ns
CKIO S FH A5 TH Y B5RT 2 toxs Vomss = 2.0V, C=30pF |— — 23 ns
VoLzz =08V C=15pF |— — 15 ns
1. &#E1E. C=15pF, C=30pF OFE. B/ME (Min) 1 12,
" tCKcyc N
B tek R
CKIOHFH 51 Vouss X |Vonss Vowss
#5F 1/2 VDD33 \ 1/2 VDD33
§VOL33 VOL337
toks tekr
§ <K
22 CKIOWmFHAZSZIVY
2512 A—Hxy bPHYEE/IDYIHAEAZIDT
M
C =30 pF (ETHn_REFCLK)
C =20 pF (RMIIn_REFCLK)
#213 A —YRy FPHYEESOVHIHAEAIVT (1/2)
IHH D7 2 &4 Min Typ Max B4
ETHn_REFCLK 4 & L& A L texk — 40 — — ns
ETHn_REFCLK JE%&%k — — 25.00 + 50 ppm MHz
EtherCAT R & 25.00 £ 25 ppm MHz
ETHn_REFCLK F¥2—7F 14 — — — 45 — 55 %
CGE1) 35 — 65 %
ETHn_REFCLK 315 EAY /35 FH Y B |tk / toks — 0.5 — 40 ns
f&l
RMIIn_REFCLK 44 7 L& A L tek — 20 — — ns
RMIIn_REFCLK JE3&#%k — — 50.00 + 50 ppm MHz
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RZ/T2H 8& U RZ/IN2H T—2 — k 2. BRI

X

#*& 213 A—Yxy FPHYEEI/ OV IHAZA I DY (22)

15H S uRIL & Min Typ Max Bifif
RMIIn_REFCLK 52 —F 4 — — — 45 — 55 %
RMIIn_REFCLK 325 LAY /315 TAY B | tok, / toks — 0.5 — 35 ns
s

FE1 A0V O REENMRBFOBKICKYEEI OV I ANE LTHERASN, SCKCRPHYSEL A1 (A4 >y Ay Y RIRB/NE
EHO)DNYIHAELTEREIND) ICHRESATVDEE,

tek

ETHn_REFCLK
RMIIn_REFCLK 1/2 vDD1833_n

1/2 VDD1833_n
HA

tokr

23 A—HRyFPHYE#ESIDYIHAZAZIDY
2513 EXTCLKIN % &2 0w AH

3214 EXTCLKINYOvH 44345

IEH SRl | &H Min Typ Max Bify
EXTCLKIN #}&8% B v & Bk %k fEXTCLKIN — 25.00 £+ 50 ppm MHz
EtherCAT R 25.00 £ 25 ppm MHz
EXTCLKIN 71— « FEXTOLKIN | — +5% —
EXTCLKIN 325 %Y BRS bEXTOLKIN | — 0 — 5 ns
EXTCLKIN 25 T A% Y B texToLkN | — 0 — 5 ns

. XTALSEL & EXTAL (F Low ICS S ENMNH Y ET . XTAL [FEBRICLTLEZEL,
b= KBREBFEERT H5HE (T4 5 EXTAXTAL 7 O v 7 EERAKF) (X, EXTCLKIN % Low [ZL T, XTALSEL % High 2 W&
BHYFES,

fexToLkin

EXTCLKINSY &RV By U A S

1/2 x VDD33_X
ViLss

1/2 x VDD33_X

frEXTCLKIN frEXTCLKIN

24 EXTCLKINAAS Oy AAR2AzIV5

2514 EXTALXTAL 2 By O34 3248
%215 EXTALXTALYZAy5 84324

HH SuRn | &# Min | Typ | Max g
EXTALXTAL & B & BB CED | fixraL - 25.00 £ 50 ppm MHz
EtherCAT 25.00 + 25 ppm MHz

3. XTALSEL [% High [Z L T. EXTCLKIN & Low 2§ 2 ENHY FF,

. SBRIRBEERTA5A. T XTAL 2Bk & L. XTALSEL & EXTAL % Low IZLTL &L,

1. EXTAUXTALZ Bv 9 (il : KBIREF) 2FEAT 556, REFOHETICRIRFORIRFMEEKBEL T ZSL, RIRRERFS
BRI DLTIE, RIRBOBETOFMEFERESBL TS,
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X

RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 2. EXRERE

fxTaL
< >
EXTALY By 9 FiRERA S —VDDP_18_X
1/2 x VDDP_18_X >< 1/2 x VDDP_18_X
XTALZ O v & #iRB/HH — VSS

EXTAL/XTALO#RIZEE B IFVSS~VDDP_18 XTH5HZ &

E25 EXTALY Oy RESAHEXTALY OV IRIEBRBAOEA3IVY

2515 LocosavoB2A43z29
#£216 LOcCOYOvwhABA43VY

HH oL | &H Min Typ Max By

LOCO 7 By o 44 U JLEsME tLeye — 0.83 1 1.25 us

LOCO 7 O v ¥ FiRkEIRE tLoco — 0.8 1 1.2 MHz

LOCO ¥ O v HIRR EHHEER tLocowT — — — 5 us
N\

LOCOCR.LCSTP K

AT T
rov—swn _ I \ I\ \ S\

tLocowt

< »

Locosovs b W\_/’

K26 LOCOYRvHRIERKE2AIVYT

2.5.2 Jy b, BlYIAH, BLUVE—FEZ/ZI2T
#*®2.17 ey kb, BVAH#, BEKUE—FL24 325 (1/2)

IEH % VI Min Typ Max Bifir
RES#/%)L A 15 EEBAR tdyreset 2.7 10 — — ms
£t talyreset2 ! - - ms
RES#3L 5 EAVY RS trisereset — — 150 us
TRST#/ LR g BRI AR tayreset 10 — — ms
ERES tayreset2 1 — — ms
TRSTH#IL & AV Y BERS trisereset — — 150 us
SISWAYI S ) LARJLIEH tsew 2.8 tPHeye X2 | — — ns
GE1)
Ty ot tpmeyc X 3.5 | — — ns
(%2) (%3)
IRQ /VJLR IR L AL H tiraw 2.9 tPHoyc X2 | — — ns
GE1)
Iy it tPMeyc X 3.5 | — — ns
(%2) (%3)
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RZ/T2H 8 & U RZ/IN2H 7—4% o — 2. ERBYEE
& 217 JEy b, BYRAH, BEUE—F2143I25(22)

15H SRV | & Min Typ Max Bifif

E— FR—JL KBRS (RES# | BiRIE AR tMDH & 2.10 250 — — ns

2 L)

E tPHcyc : PCLKH TAL I

E 2. tpMcyc : PCLKM Ao

F3 COfER. JAXTANEOS YT U TRRBASBALS 1 THHEEDETT ., ThUSNDBEIZIE. [V B YT DEL] * toymeye
x35[21EYET,

trisereset
»
RES# \ ; ViH33
Y
TRST# [l W VI

tdlyreset\ tdlyreset2

X 2.7 ey bABEASUT

SEI % %
I »

tsew

28 SEIBIYRAHAAZAZIVYT

IRQO~IRQ15 % %
N q

tiraw

29 IRQEIYRAHFAAZLZVT

RES# 21V

tMDH

MDI[2:0],
MDD, HHT—4
MDWI[1:0]
210 E—FAAZAZIVY
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 2. EXRERE

X

253 NRBAZVY

£218 NRAA=IVY
%4 : Von = VDD33 x 0.5, Vg = VDD33 x 0.5, C =30 pF (CKIO). 30 pF (Z®Mfth). Timin = -40°C

CKIO = 1/tCKcyc

(% 83.3 MHz)
HH SRV | Min Max BAr | SEE
7 KL RBIERER 1 taD1 0 8 ns 211~K2.18
7 KL RBIERSRE 2 tap2 1/2tcKeye 1/2tcKeyc + 8 ns |[X218
7 RELREY b7y TERE tas 0 — ns  |[R21M1~K214, K218
FoTL =Tty b 79T |tcs 0 — ns  |E21M1~K 214, X2.18
g
7 KL RR—)L RERRE taH 0 — ns 211~®2.14
BS EIERFH tesp — 8 ns 211~ 2.18
CSnHEIERFR 1 tcsp1 0 8 ns 2.11~K2.18
J— R/ 54 EBERR 1 trwD1 0 8 ns 2.11~E2.18
)— KR b O—J B trsD 1/2tckeye 1/2tckeyc + 8 ns 211~®2.18
1')— FTF—4aty b7y TBEM | trps 12tcKeye + 4 — ns 211~ 2.17
;} —FF—4ty +7 v THH |tross 1/2tckeye + 4 — ns 2.18
)— KFF—4%HR—)L FE§HE 1 tRDH1 0 — ns 211~ 217
I)— RKTF—4% 71—/ FEFRHE 3 tRDH3 0 — ns 2.18
SA b R—T VBT 1 tweD1 1/2tckeye 1/2tcKeyc + 8 ns 211~ 2.16
S4 b R—TLBERR 2 twepz | — 8 ns | B217
S4 b F—5 B 1 twop1 — 8 ns 211~ 217
SA FTF—RkR—IL FEER 1 twoH 0 — ns  |E211~F 217
S4 FF—Hk—IL PR 4 twDH4 0 — ns  |®211~K2.15
WAIT#E v b7 v THER twTs 1/2tckeye + 3.5 — ns 212~ 2.18
WAIT#R—IL FEER] twTH 1/2tckeye — ns 212~ 2.18
AH#:E LRSS tAHD 1/2tckeye 1/2tckeye + 8 ns 2.15
TLFILIRAT ELAEERE |ty — 8 ns 2.15
fifl
ILVFILIRT ELRKR—IL | tyan 0 — ns 2.15
I~ BF
AHET LRty F7 v TER | tavwn 1/2tckeye = 2 — ns 2.15
DACK/TEND jEZERERS tpacp r<2.T5.4$. DMAC 24 224 #8BLT |ns 211~®2.18

Z&LY,

E. EEBM. £y b7y TEM. A—L FERORRIZHD 12tk & YAVIIEERYTYSHE 1244, THbhbY
By ML TRAYDEEERLET,

£219 NRREALZIVT(112)

%M : Von = VDD33 x 0.5, Vo =VDD33 x 0.5, C =15 pF (CKIO). 30 pF (ZMft). Tjmin = -40°C

CKIO = 1/tCKcyc
(&= 125 MHz)

EH LRI | Min Max B | BEBE
7 KLU REERR 1 taD1 0 6 ns 2.11~X 2.18
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k

2.8

RO

X

#*2.19

RREA DY (212)

%4 : Vou = VDD33 x 0.5, Vo = VDD33 x 0.5, C = 15 pF (CKIO), 30 pF (Z®fth). Tjmin = -40°C

CKIO = 1/tCKcyc
(&= 125 MHz)

<EEELY,

HH VAR | Min Max B | SBEE

7 R LB 2 tap2 1/2tcKeye 1/2tcKeyc + 6 ns 2.18

7 ELREY b7 TR tas 0 — ns  |E21M1~K214, K218
FyTA42—TLEY 7Y T |tcs 0 — ns  |E21M1~K214, K218
B A

7 FLRER—)L FERS taH 0 — ns  |E211~E214
BS B IR tesp — 6 ns 2.11~X 2.18
CSn#EHEREE 1 tcspi 0 6 ns 211~ 2.18
Jy— K/ 54 MERERFRE 1 trwD1 0 6 ns 211~ 2.18
)— KR bO— 7B R trRsD 1/2tcKeye 1/2tcKeyc + 6 ns 211~ 2.18
1'J— FF—4ty b7y THE | tros 1/2tcKeye + 3.5 — ns 2.11~K 2.17
é) —KF—4ty b7y THEMB | tross 1/2tckeye + 3.5 — ns 2.18

) — RF—4%HR—)L FEE 1 tRDH1 0 — ns 2.11~RX 2.17
I)— RKT—471HR—)L FEERM 3 tRDH3 0 — ns X 2.18

SA b R—TILBERR 1 tweD1 1/2tcKeye 1/2tcKeyc + 6 ns 211~ 2.16
S4 b *—TILEERR 2 tweD2 — 6 ns 217

F4 b T—5 B 1 twpD1 — 6 ns 211~ 2.17
S4 b F—HhR—IL FER 1 twoH1 0 — ns 2.11~M 2.17
SA b T—%K—)L Nk 4 twoHa 0 — ns 211~E 2.15
WAIT#E » b7 v THR twTs 1/2tcKeye + 3.5 — ns 2.12~X 2.18
WAIT#HR—IL FEERE twTH 1/2tcKeys — ns 2.12~[K 2.18
AH#ETERFRS tAHD 12tcKeyo 1/2tcKeye + 6 ns 2.15
ILFTLIRT FLREBER | tyap — 6 ns |&215

fil

TILFTILIRT KLRKR—IL  |tuan 0 — ns 2.15

I BE

AH#EZ RLRtEy b7y TR | tavwi 1/2tckeye — 2 — ns 2.15
DACK/TEND EIERR] tpacD r254.DMAC 24 229 | #8BLT |ns 211~ 2.18

. EBERRE., £y b7y TRE, AL FEREIORRIZH D 12tckeyc [F VAVILBENYT v OMS 12911, Thhby
OYIIbTHYDEEEZRLET,
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RZ/T2H EX UV RZIN2H F—4&2 > — |+ 2. EXHIFE
P T1 P T2 R
wo [ N\ f
tab1 ‘tAD1
s Y i
tas
tesor tcspi
CS5#, CS3#., — | T
CS2#. CSO#
tes
]
tRWDA tRwD1
comes C
_ trsD . trsD e taH,
RD# L tROH1
Fard L o trost Y
D15~D0 —
tweb1 _ twepr tad
WE1#,. WEO# ] X
\——% twoHa
.
EFAH twop1 twoH1
D15~D0 —
tesp tesp
g
BS# _\
toAcp tbaco
DACK ¢z %
E1. DACKIE. 7V T4 Low HIEELILEZDERTT,
211 SRAMA VA T x—REEXNRYAYIL (Vx4 L)
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k

2.8

RO

X

. T1 Tw T2 .
wo [N [\ S\ [
tab1 tap1
s Y i
tas
tosor tcsp1
CS5#., CS3#, ~ | I
CS2#. CSO#
tes
trRwD1 trwD1
_ trsD | tRsp . | taH_
JR
RD# tROH1
AL  tROST
D15~D0 —
_ tweps twepr | tan
WE1#, WEO# S
twoH4
EEAH twob1 twipH1
D15~D0 —
tesp tesp
« »
BS# _\
tpAco toacp
DACK ¢xh %
twrH
b twrs
WAIT# 71
1. DACKIX. 7V T4 7 Low #IEELI-LZDERTT,
212 SRAMA VB Tz —REENRYFALIIL (VI FITTFTIz( 1)
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k

2.

i
i

RO

T1 Tw B TwX e T2
o f N\ f \_f \_/ _f
tab1 tab1
A25~A0 X X:
< tASL
tcsp1 tcsp1
CS5#. CS3#. | _
CS2#, CSO#
tcs
tRWD1 trRwD1
o C
trsD trRsD e | tAH,
RD# \ {L
RIDH1
ot L o trost
D15~D0 [
twep1 tweb1 tan
WE1#, WEO# \ 71
twoH4
EZAH twop1 ) tv; H1
>
D15~D0 \
tesp tesp
€ p
BS# _\
toAcp toaco
DACK ¢z
twrH twrH
twrs P twrs ‘
WAIT# \ [T T
\ / /
1. DACKIE, 79T+« 7 Low 2 EELI-ELEZDERTT,
213 SRAMA VAT z—RBEXNRYAHIL (VIR TFox4 M1, SOz 4 L1 %HEA)
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RO

i

RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 2.8

T Tw | T2 Taw T Tw | T2 Taw
cKIO _7/_\_%_\_7[_\_7!_\_7!_\_71_\_7!_\_7!_\_71
taD1 taD1 taD1 taD1
le—>] le—>]
A25~A0 X X
tas tas
tcsp1 tcsp1 tcsop tcsp1
haiad *EEPE T S
CS5#, CS3#. ~ |
CS2#. CSO#
tcs tcs
>
tRwWD1 trRwD1 trRwD1 trRwD1
RD/WR# & &
trsp _ trsp  |tAH trsp _ trsp | tAH
RD# \ \
\ tRDH1 \ tROH1
D15~D0 A A
twep1 _ twepy ta twep1 _ twepr ftan
WE1#, WEO# \ \
twoH4 twoH4
. | »
EZRAH twop1 twbH1 twop1 twohi
D15~D0 — ht
tesp tesp tesp tesp
I S e
BS# _\ \
tbaco toacp toaco toaco
> e > R
DACK ¢z _\ % _\ %
| twrH | twrH
twrs twrs
WAIT# 71 XK 7[ XK
1. DACKIE, 79T+« 7 Low 2 EELI-ELEZDERTT,

K214 SRAM A VA I x—RBEFNZRYFALIIL (VI xz7oz4 M, S8 x4 FEZH (WM=0), 7L F
WYL 2L L)
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RZ/T2H 8P RZ/IN2H T—&2 — 2. EXHIFE
Ta1 Ta2 Ta3 T1 Tw TwX T2
CKIO _;‘_\_;‘tA_\_;f_\_;‘_\_;‘_\_;‘_\_;‘_\_;‘_\_;‘t_\_;‘_
01 AD1
A25~A0 _% %‘
tcso1 tcsp1
Csst ;ll B
trRwD1 trRwD1
RD/WR# ‘_;k _i
taHD taHD taHp
AHE | X *_ X
trsD trsD
RD# L ;‘tij
EAHL ‘t—M'T/D ‘ETAH trRDS1
- D15~D0 7 LR F—4 -
Sz, -
tweb1 tweD1
~  WE1#, —jﬂ 7
WEO# tavvH twop1 twpHa4
EEAH <
tmAl tMAH twoH1
- D15~D0 l\ 7 RFLR T—4 q——
tesp tesp
BS#
twrH twrH
twrs twrs
WAIT# \ ;{ 7{ \
tbaco tbaco
DACK @z T
1. DACKIE, 79T« 7 Low ZHEELI-ELEEDERTT,
215 MPXAIO A R T T—ANRYAL I (FRFLRHL I3, YVI+LIzF7oxz4A M, SEBIcA/ 1
/A
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i

RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 2. BRI

Th LI TwX T2 Tf

A
A
A,
A,
A
A
A,

Q
X
(@]
~
-
~
-
\‘7\
-
=~
-
P

tap1 taD1
4—% ]
A25~A0
tcsp1 tcsp1
CS5#, CS3#.
CS2#, CSO# ‘
tweb1 tweb1
WE1#. WEO# / gﬁ \_
trRwD1 trRwD1
b o
RD/WR# j
trsD trsD
FrAH L RD# % 7[ troH1 \_
trDS1
D15~D0
trRwD1 trRwD1
RD/WR# %ﬁ ;Z
LA — twobp1 twoH1
D15~D0 —2k %
tssp tesp
BS# gﬁ jz \
toaco toaco
DACK Gxh %R .ZL
T I
twrH twrH
WAIT# XK 7[ 7[ v
| twrs twrs

1. DACKIE, 79T 17 Low ZHBELLEEFDEBTT,

B1216 /3 FEIRFFE SRAM/IRRAYALYIL (SW=1HAS DO, HW=1H AL, ERBENEHEI 1 F1iEA.
BAS =0 (54 Y4 %)L UB/LB #lfif))
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i
i

RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 2. EXHIRFE

e

>

)

o

!

>

S
Wit

tcspi tcso1
CS5#. CS3#.
CS2#. CSO# :
tweb2 tweb2
WE1#. WEO# %ﬁ %
‘ trRwD1
4—%
RD/WR# / \ _
trsD . trep
- / jﬁ /
B L — RD# /| troH1
trDS1
D15~DO0
trRwD1 trRWD1 trRwD1
4—ﬂ
RD/WR# J Nﬁ
twop1 twoH1
D15~DO0

tesp tesp

BS#

I

:

1
T

toaco toaco
DACK ¢z }
T I
twTH _ twm
WAIT# A
N/ / \
_twrs - twrs

1. DACKIE., 79T+ 7 Low ZIEEL-LEDEETT .

B 217 /34 FEFfFE SRAM/SZXYALI)L (SW=1HALH)L, HW=1H A5 )L, ERBNTI A F13EA.
BAS =1 (54 Y4 o)L WE )
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k

RO

i

2.8

T Tw TwX T2B Twb
K / / \ / \ / \ \ /
oo [\ f O\ ] ] / I\
taD1 taD2 tan1
A25~A0 *
tcsp1 | tas tcso1
[
CS4#. CSO# _\
B tcs N
tRWD1 tRwD1
RD/WR# &
trsD
RD# / \ [
tRDH3
tross 4
D15~D0
WE1#, WEO# / \
tasp tesp
BSH \
toacp tbaco
DACK ¢x"h
twri | twtH
WAIT# \7 7[ l
. tWTS‘ twrs

1. DACKIE, 7V T 17 Low ZHEELILEFDEBTT,

218 N—ZRFROMUY—FHAL I (VI +rIz7ox4 b1, ERBNABI A 1 Z2HFA N—X
14 k1, 2)

254 DMACHRA LY
%220 DMAC#AA3>4
%M : Von = VDD33 x 0.5, Vo = VDD33 x 0.5, C =30 pF (CKIO), 30 pF (Z®ft?). Tymin =-40 °C
1EH L ukiL Min(E1) Max B $REE
DMAC |DREQ /%)L R1ig tbraw tPHcyc x 2 — ns 219

DACK & & U TEND DB LERFRE tbacp 0 8 ns 2.20
E tPHcyc : PCLKH Ao
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k

2.8

RO

X

%221 DMACEZA IV
%4 : Vou = VDD33 x 0.5, Vo = VDD33 x 0.5, C = 15 pF (CKIO), 30 pF (ZMft). Tjmin = -40 °C
I5H L ukiL Min(E1) Max BfT BER
DMAC |DREQ /%)L R1ig tbraw tPHeye * 2 — ns 219
DACK & & U TEND 0EIERSRS tpACD 0 6 ns 2.20
1. tpHoyo : PCLKH H A 47U
DREQ t 1“
toraw
219 DREQAAZAZIVY
CKIO \_
tbacp ’ tbacp
DACK
TEND “
220 DACKHELUTEND DHEAHZAZIVT
255 NBERDES 12— LAY
2.5.5.1 IO R—KRAZDY
#®222 WOR—rBAZVY
IEH Y 1) Min Max B fsp (1) SRE
/0 R— k ADT—2ILRIE tPrW 1.5 — tPLcyc 2.21
E1 tpLcye : PCLKL HALoNL
et [N\ N\ N\
A \
R—+t X( X
) tPrW -
221 WOR—PFAHZRALZIVY
2552 CMTWAHRA 324
%223 CMTWARA IV
EH Lol | Min Max BEE) | S@EE
CMTW |4 Ty X TFv A |ATVPHRE temtwicw | 1.5 — tPLeye 2.22
AL RNE -
WMIvIRE 2.5 —
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X

RZ/T2H & U RZIN2H T—H2 2 — k 2. BRI

E1 tpLeyc : PCLKL AN

A
Xv FF v AR zz f
) temTwicw
K222 CMIWAYTYbrXxvTF¥ADRAL3IVYT
2553 MTU3I&RA=ZVY
#224 MTUIHAZIVY
EHE Sy | Min Max BEEHE) | SEE
MTU3 |4 TybFxFvTFrA |RTYDHRE tmTicw 2.5 — tPHoyc 2.23
HNILRIE .
MmIy RE 35 —
AT INLREE | RT v URE tMTCckwHs [ 2.5 — tPHeyc 2.24
Ty OBRE tmrckwL  [35 —
GIHEETEE—F 35 —

EA. tPHeyc - PCLKHH% 1 2L

A
:F'\"j’?"\"kj] ( («

tmTicw

223 MTUSA YTy XX TFYANE143IVT

SN NV N UV N

(

T

MTCLKA~
MTCLKD 55
tmTekwL ) tMTCKWH i
E224 MTU3YOYHYANZAZIY
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 2. EXRERE

X

2554 POE3 A4 324

%225 POE3#A3IVY

KHE SoAIL  |Min Max BEE) BEE
POE3 POEn# A 71/8)L R 1ig tpoEW 2.5 — tPHcyc 2.25
H 2R R POEN#ES L RNILDER |tpoep — 5 x PCLKH |pus X 2.26

+0.1
HAinF ORI D troEDO — 3 x PCLKH |pus 2.27

+0.1
LYORAEKTE tPOEDS — PCLKH + us 2.28

0.1

HiRELRT tPOEDOS — 74 us X 2.29

E 1L tPHeyc ¢ PCLKHH% 41 2L

POEn#A \ /
N /
) troew !

225 POEn#AHNNRNREAL Y

POEn#A 11 5 [
(n=0. 4, 8, 10, 11) < >
troew
MTU PWMH Hi%F y AL
* troeDI >

2.26 POEn#MDEE LRI DEBICxE L 1= POE O AR

FUT 4 TLANLOREBEHERE 62D

>
\ i )
MTU PWMHE himF E f—f’iﬁ
) troEDO >
1. TOT4TLRLM Low ISBESh TS E =
2.27 HASF ORI A 2K L= POE O HEE R
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X

RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 2. EXRERE

SPOERL XA DRIEE v + 7

MTU PWMH 71 85F [L

troEDs

2.28 LR B E&FEICXM LT- POE O AEIEFRE

»4>z e [,

RiRE LR I

E5 (REES)

MTU PWMH A8HF :: HA%iE
< troeDOS i
229  FiREIHEHICXE L= POE OH AR LR
2555 GPTH#43VY
%226 GPTH#A43IVY
b= | oL Min Max B EED) ZRE
GPT ATy bxy e I 3 teTicw 2.5 — tPHcyc 2.30
L RIS
FOINAR g sae 35 —
SNEEUHAAAN | ATy ORE teTEW 25 — tPHeyc 2.31
LA IS
WA WLy OBRE 35 —

1. tpHoye : PCLKH 94 )L (LLPP F 4 #JL). PCLKM #4 2 JL (Z DD F v R IL)

Y D

A
**’j%*’kh i (C

230 GPTAYFybrXxvTFYANZALZIY
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X

SERYA
teTEW
B231 GPTHEBIIHAAZSAZIYT
2556 POEG#AA =Y
$£227 POEGARA3IVY
15H Lok Min Max B (EY) BHEE
POEG GTETRGn AAA/NLRIE (n=A~D) tPoEGW 2.5 — tPHeyc 2.32
HAZILEF | GTETRGn I FD AN LARJILEH | troeaDl — 3xPCLKH |us 2.33
i (75 7%H) +0.1
GPT o DHAEFELLESOEE | troecpo — 0.1 us 2.34
(Tv Fa4 LTS5—. [ERF High
HA. F£=IERE Low H )
LORIEETE tPoEGDS — PCLKH + us 2.35
0.1
FIRE RS tPOEGDOS — 74 us 2.36

1. tppeyo : PCLKH 94 2L (LLPP F ¥ #JL). PCLKL 44 2 )L (ZDHMDF v H L)

petet. PCLKHM\M
GTETRGnA A3
(n=A~D)

troEGW

232 POEG AAhBA=IVY

GTETRGnA A

(n=A~D) X X

tPoEew

POEGGNn.PIDF75 %4 /
(n=A~D)

E=d
2=k
GPT PWMH HikF =z

A
v

troEGDI

2.33  GTETRGn Mg FDANLRJLIRHBIZHIE L=EH 75512k % POEG DO H hE LR
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GPTM D

HNEIHES G0 7

GPT PWMi 84 g HARE

troeGDO

£1. GPTn.GTST.DTEF (Fv K24 LITS5—75%). GPTn.GTST.OABLF (El Low HH75%). FflE
GPTn.GTST.OABHF (R High tHh =75 %)

234 GPTHALOHAEILEESOHKRMICHEG Lz POEG O hE IR

POEGMGN.SSFE v k

(m=0~2, n=A~D) 7

GPT PWMH H1iiF E&

v

troecps

2.35 LORBERTEIZHN L= POEG (M HE 1k A

#>z e [

RIRFILREES
(REMES)

. A HhELE
GPT PWMH Hi5F -
< troecDOS ”
236 HiEEIERHEIZHE L= POEG OH AHE ik FR
2557 ADaVN—ARYHELZIUY
%228 ADavN—2FYHELEUY
] | LML |Min Max EEE) | sEH
AD a3 vN—4 AID 3 2/8—4 YA | ADTRGO#, |trrew 1.5 — tPCLKLoye 2.37
F/)L R g ADTRG1#,
ADTRG2#

EA tPCLKLcyc : PCLKL Y1 2L

e/ N/ N/ S

ADTRGO#
ADTRG1#
ADTRG2#

trrew

237 ADaVNR—% N)HAASA 3> (ADTRGO#, ADTRG1#, ADTRG2#)
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2.8

RO

X

2.5.5.8 SCIl. SCIE& A =>4

2+ Vo =VDD33 x 0.5, VoL =VDD33 x 0.5, C=30pF (fi% 12C Li4})
#2229 SCI, SCIE&#A =324 (112)
IEH UM |Min Max Hifsy SHEE
SCI, SCIE AhovBYIYLIIL tseyc 4 — tpsCloyc 2.38
(SRR ANY By Y ILRIE tsckw 0.4 0.6 tseyc
AR By IiIb ENYEFRE tsckr — 3 ns
AHY Oy IIETAY R tsckr — 3 ns
HAsay o317 tseye 6 — tpSCloyc
HA By 7 /3LRIg tsckw 0.4 0.6 tscyc
HAY Oy ois EAY B tsckr — 4 ns
HAo Ry oIt TAY R tsckf — 4 ns
SCl SDA AAILH LAY B tsr — 1000 ns 2.39
(f 5 12C.
EREE— L) SDA AHL B TAY BERE ts — 300 ns
?E?L, SDA AN R/IRA Z 1L RABRER | tgp 0 2 x NFCyc(EEU ns
s
F—2 ANty b7 v THERM tspas 250 — ns
T—4 AAHR—IL FEEHE tSDAH 0 — ns
SCL. SDA DARKEE Cp — 400 pF
SCl SDA AAILH LAY BERS tsr — 300 ns 2.39
(7%7%;:2,&_ k) | SDA AAILHTAY BRE tst — 300 ns
?ﬁCL SDA AN RIRA 718V RBRERE | tsp 0 2 x NFgy () ns
5
T—RAHhty 7y THERH tspas 100 — ns
T—42 AHHR—IL FEEMHE tsDAH 0 — ns
SCL. SDA DAHREE Cp — 400 pF
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RZ/IT2H XU RZ/IN2H T—4 > — k 2. EXRIMEFHE
* 2.29 SCI, SCIE 24 224 (2/2)
XH yRL Min Max Hify SHEE
SCI SCKHAYBYIHFAUIL (RRE) |tspeyc 2(%2) 65536 tpscicyc X 2.40~[ 2.45
(7 oy RE.
5 SPI) SCKARYBOYIHALUIL (AL— 2(F2) 65536
SCIE 7)
(OBy 7B [sck #avs High LALSILAIE | tspokwn | 0.4 0.6 tspeye
SCK 7 8w% Low LAJL/NLRIE tspPckwL 0.4 0.6 tspeyc
SCKYU YOI BEENY IIETH | tspckre — 4 ns
Y B R tspckF
T—AAALY b+ |ASIOYY tsu 7 — ns
7Y7EM T amsayy 3 -
7‘{—5’]\737!'\—}[/ NIy ty 3 — ns
I B fiEl NERH Oy 3 —
T—AHAEBER | AoV top — 3 ns
™ sErays — 12
f-@ HAhR—IL |REY B Y Y ton -3 — ns
I B fE NS Oy 0 —
T—ARIELEMN Y /LB TAYY B tpr. toF —_— 4 ns
AL—=TF7oEX A VY tsa — 3 X tpscieyc + 12 | ns
iS5
. EAS: A= — 3 X tpsCicyc + 12
RAL—TJHARK | REIO Y tREL — 3 xtpscicyc + 12 | ns
iEd5
- A0 — 3 % tpsgieye + 12
SCI SS ANty r7 v TR tLEAD 1 — tspeyc
(5% SPI) -
SS A AR—)L FEFRE tLaG 1 — tspeyc
SSAAALELLENY IIBETHYBEM |tssr. tssp |— 3 ns
. tF’SCIcyc : PCLKSCIn 1 2 )L
EN NFcye = 4n x 2m-1 x tpscicyc
n: CCR2.CKS[1:0] (n=0. 1. 2, 3)
m : CCR1.NFCS[2:0] (n=1. 2, 3. 4)
2. PCLKSCIn =125 MHz Mi5&. &/ME (Min) (& 4,
tsckw tsckr
—
SCKn
(n=0~5)
SCKEm —
(m=0~11)
238 SCKyAvH I AHAE1=UT
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il BV \YS R Er S

SDANn

>

st

SCLn

Pah | s

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

14— tspAH tsoas

1. SIPLSIEENZENUTOEGERLET,
S : FAta&EH
P:EIEEH
Sr: BRAZH

2.39 SCIf§i% 12C E—F4AA1 22

SCKn m
SCKEm

ton/toH
TXDn X X x
TXDm

tsu tH

\ 1) \
RXDm
n=0~5
m=0~11

240 SOvYEHAXE—FIZEFSSCIAHARIZIVYT

tspokwH tspokr tspokf

SCKn
TRAEREA

tSPcyc

tsPokwH tspokr tspokf

SCKn
AL—T#ERAHD

tsPcyc

»
P

Vor = 0.7 X VCC33, VoL =0.3 x VCC33, ViH=0.7 X VCC33, ViL=0.3 x VCC33

E241 SCIE5SPIE—FsavsaL4324y
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2.8

i
X

RO

SCKn
CPOL=0

SCKn
CPOL =1
HA

MISOn
AR

MOSIn
H A

:
) C

LSB IN

17

MSB IN

top

]

|

A X
z MSB OUT ><
TR 7

LSB OUT

2
= ;::t
5

X

IDLE

XMSB ouT

242

SCIffiZ SPIE— K244 3224 (YRS, CPHA=0)

LSBIN

17 )

top tor, tor

|«—

MSB IN

[

\
)K MSB OUT

DATA

"
X_»
Ya

IDLE

X MSB OUT

243

SCIfEiZ SPIE—F44 32245 (YA%, CPHA=1)

tssF

tLeap

tsa ton

tREL

LSB OUT X

MSB IN

MSB OUT

A
3

- Y
gé

Vo

LSBIN

MSB IN

F

244

SCIf&i% SPIE—F4A4 325 (RL—T, CPHA=0)
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i
X

RO

—»| j— —»|
SS
)\;; * g -/-/ \
tLeap tac
—
/ N / /
ggg?. =1 N —21_ \' \

AR

\d

SCKn
CPOL=0
AR 7

trREL
tsa toH too

« > +“——> 0,,’ b

A R
z LSB OUT i MSB OUT
<«—> tor

MISOn —< MSB OUT =
r(%.’i@d)v‘-’—? ) LSB OUT | DATA
i
y §

i~

Hh

AT N

E"

E 245 SCIf§5 SPIE—F42A43>45 (RL—TJ, CPHA=1)

2.5.5.9 NCr4z25
%ﬁ: . VOL:0-4 V. IOL=4mA
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£230 lCaA=VY

A 2 | wineen o2 MaxiE1) (22 | mg | SRE

lic ) SCL ARH A &7 JLBSTE tscL 6(12) * tyceye + 1300 | — ns |E 246

REE—H) SCL A#1 High LA JLsSL R I tscLtH | 3(6) * tiiceys + 300 — ns
SCL A71Low LR JL/RILRIG tscLL 3(6) x tyiceyc + 300 — ns
SCL. SDA AH3Lh EASY B ter — 1000 ns
SCL. SDA AH3ILH THYY A tes — 300 ns
SCL. SDA AHR/SA Z1LREE |tgp 0 1(4) * ticeye ns
s
SDA AS1/XR T1) —REfE tguF 3(6) x tiiceyc + 300 — ns
BASAZEEEA 7R — )L K BSRS tsTAH | ticeye * 300 — ns
BREEZGEAAEY b7y THEM tsTAS 1000 — ns
BlEEHADEY b7y THRE tstos | 1000 — ns
T—R2 ANty b7 v TR tspas ticeyc + 50 — ns
T—43 AAHR—IL FEEHE tSDAH 0 — ns
SCL. SDA DAFRKE Co — 400 pF

lic SCL ARH A &7 JLBSTE] tscL 6(12) * tjicoyc + 600 — ns

(F7ARE=H SCL A#1 High LA JLsSL R I tscti | 3(6) * ticeyc + 300 — ns
SCL A71 Low LR JL/RILRIG tscLL 3(6) x tiiceyc + 300 — ns
SCL. SDA AH3ILH EASY RERE ter —(4) 300 ns
SCL. SDA AH3ILH THYY A tes _(x4) 300 ns
SCL. SDA AHR/SA Z 1L REE |tgp 0 1(4) * ticeye ns
s
SDA AFH/8R T 1) —HfH teur 3(6) x tyiceyc + 300 — ns
BAtA S A 7R — L KESRA tstaH | ticeye * 300 — ns
BREEADEY b7y THERME tsTAS 300 — ns
BEEHADEY b7 v THE tstos | 300 — ns
T2 ANty b7 v TR tspas ticeyc + 50 — ns
T—43 AAHR—IL FEEE tSDAH 0 — ns
SCL. SDA DaHKARE(EY) Co — 400 pF

bz
x2

x 3
x4

ticeye : 11IC NBEEI OV (IICO) HA )L
ICFERNFE =1 TT Y27 4 IL2 E#HHIZ LI-KEET ICMR3.NF[1:0] = 00b DZE (X, () DI DEIEREINET, ICFERNFE
=1 TTOALNT AL ETHMZLIKETICMR3.NF[1:0] = 11b DFZEIX., () ADOENERAINET,

Cb [FNRZA VDBEDHRETT .
T7RARE—FTIE, tg &t ITRHT ER/MEIFIBESNRTLER A,
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IIC_SDAn \[ T [ T
(n=0~2 / A /
tsur
D i tscLH
[¢— tsTAH [« tsTas —» «—tsp tstos
IIC_SCLn xg \VZ
(n=0~2)
P cx! S o' Sr Gx[h P cx!
tst—» tspas
<« tsoan BER
ViH=VCC33 x 0.7,
ViL=VCC33 x 0.3,
VoL =0.4V (lo. =4 mA)
1. SIPLSIEENENLUTOEGERLET,
S : FAtREH
P: {EilE&H
Sr: BRA&H
246 NIC/HKRA VB Tx—AAHMEA3ZVT
2.5.5.10 CANFD 24 2245
%231 CANFD4AA =YY
CAN CANFD
EH 2RIl |Min Max Min Max Bifsy SER
CANFD | ERELERSRS thode — 100 — 50 ns 2.47
BIERE — — 1 — 8 Mbps
. RERE LR (thoge) = PIBREISEBERFR (toutpur) + PIERZIZEBIERFRT (tinput)

CANTX1. CANTXO#mF

AERE (S B IERF R
(toutput)
»( >
CANao> +rO—3
e
< C
RER 5215 B R R
tin u
(topur) CANRX1. CANRXO#F
247 CANA VA Iz—REH
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25511 SPIZA4=vy
#232 SPIAAL2YT(112)
%4 1 Von = VDD33 x 0.5, Vo = VDD33 x 0.5, C =30 pF
Bifr
EH UL | MinGEY) Max(1) ) | BHEE
RSPCK # O w4449l YRE |tspeye 2(E5) 4096 tspicyc | B 2.48
AL—7 2(%5) 4096
RSPCK # Bw % High LRJL/NLR [ IRAZ | tspekwH (tsPeyc — tsPckr = — ns
13 tspeki) / 2 - 2.5
ZAL—7J 1 — tsPicyc
RSPCK 7 B w4 Low LANJL/NLR | IRZ | tspekwL (tsPeyc — tsPckr — — ns
15 tspoks) / 2 - 2.5
AL—7 1 — tsPicyc
RSPCK o/ Ay YiIbEMNY/RIET |HA tspckrs — 4 ns
AV BERE A tspekr _ 1 ns
FT—R2 ANty b7 v THERM YRZ |tsy 5 — ns X 2.49~[X
2L—7 3 — 2.55
T—8 AhHR—IL P TRE |ty 3 — ns
AL—7 3 —
SSL v b7 v THH YRS |tEeap N x tgpeyc — 30E2) N x tspoye + 3052 | ns §£w~ﬂ
AL—T — tsPicyc
SSL 7R—JL FKsfE YRE  |tac N x tgpgye — 3(E3) N x tgpeyc + 30E3) | ns
AL—7J 4 — tsPicyc
EHnEEEE YRE  |tp tspeyc + 2 X tspicye 8 X tgpgyc + 2 X ns
tsPicyc
AL—T tspeyc *+ 5 X tspicyc —
TI-SSPSS AAt v b7 v TH/H tTiss 3 — ns X 2.53~K
TI-SSP SS A hisk—IL KBRS thisH 3 — ns 255
TI-SSP K7 % 4 R B4R trIND MCE) — tsPicyc
TI-SSP YR 4 SS HEE trissob -3 3 ns
TI-SSP ¥ X 4 OE ;& 1 t1IMOEDA — 2 ns
TI-SSP Y X % OF BIE 2 triMOED2 — 2 ns
TI-SSP R L—7J OE 2% 1 tTISOED1 — 12 ns
TI-SSP X L—J OE :BIE 2 triSOED2 — 8 ns
F— 4 B IERR <24 |top — 3 ns 249~
AL—7J — 12 ns 295
T—H2 HAR—IL P YRE  |ton -3 — ns
AL—7 3 —
MOSII MISO Y By Yt EMNY/EL (A tor, tor — 4 ns
BT AYY B A — ] us
SSL 3% EMNY/ILE T A BFRE HA tssie tssuf | — 4 ns 249, ¥ 250
A7 — 1 us
R01DS0426JJ0130 Rev.1.30 :{EN ESNS Page 142 of 170

Jul 7, 2026



RZ/IT2H XU RZ/IN2H T—4% ¥ — k 2. EXRIMEFE
* 2.32 SPIZ A 224 (212
4% : Vop = VDD33 x 0.5, Vo = VDD33 x 0.5, C =30 pF
L -Liv]
EH vk Min(E1) Max(ZE1) (X)) | sEE
RAL—T 74+ REM tsa — 12 ns 251, ®2.52
A L—JH HBEREER trREL — 12 ns

E 1.
x 2.
3.
x4
E 5.

tspicyc : PCLKSPIn 44 47 )L
SPCKD $%5EfE + 1 (1~8)
SSLND $&5EfE + 1 (1~8)
SSLND $&5EfE +2 (2~9)

PCLKSPIn = 125 MHz QB4 . &/ME (Min) 1% 4,

SPI

RSPCKn
TR BIRED

RSPCKn
AL—T&ERAS

(n=0~3)

Vo =VCC33-0.5V, Vo=04V, V=24V, VL=08V

tspckwH

tspckwH

tspckr

tspckr

tspckwL
 —

tspcks

248 SPIYRAvYBRALIVY

SPI

SSLn0~

tro

SSLn3
Hh

X

tLean

RSPCKn
CPOL=0
wh

RSPCKn ————————\
CPOL = 1
Hh

tsu tH

MISOn {
AR

MSB IN

tor.

>

/N

tLa
< >

S

»

<

tssLr.

tssir

—\ /

—
\

LSB IN

top

MSB IN
n

MOSIn

WA MSB OUT

% LSB OUT X

IDLE

X MSB OUT

(n=0~3)

2.49

SPI#A4 3224 (A%, £EO—35 SPI. CPHA=0)
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2.8

RO

i

SPI

SSLn0~

tro

SSLn3 >§
i)

tLeaD

RSPCKn
CPOL=0

2172 R —

RSPCKn ———————————\

/X

tLac

—
A

CPOL =1 \ / i
Hh |
tsu tH
M'iojf; { MSBIN { DATA »— LSBIN ) { MSBIN
ton too tor, tor
MOSI % \ /
el % MSB OUT % DATA X Lssout X IDLE X MSB OUT
(n=0~3)

& 2.50 SPIZA3Y

4 (YRRXAH, EFO—5 SPI, CPHA=1)

SPI

iS;nO _\

«

tro

teap

RSPCKn
CPOL=0
AR

RSPCKn

CPOL =1
AR

tsa

MISOn
Hh

MOSiIn

(n=0~3)

AH I

7

g

[PNEA 4

DATA LSB OUT

’Z- ﬁ,u:&‘?] [

tor, tor

DATA Y LSB IN )
g

—
\_

MSB IN
A

B 2.51 SPI&4 3224 (AL—7T. EhbO—5 SPI. CPHA=0)
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X

SPI

tro

A

SSLn0 7
e \ /

tLeap

tac

A
A

RSPCKn
CPOL=0
AR

.

ET
:
-

RSPCKn
CPOL =1
AR

tsa toH too

MISOn _ { ®wn MSB OUT
H A T2

MOSIn

A MSBIN }—— DATA LSB IN MSB IN

(n=0~3)

tREL

LSB OUT MSB OUT

75
S
b
=

B252 SPIA43v4 (RL—TJ, E+AO—5 SPI, CPHA=1)

SSLn0~SSLn3 )§ X
Hjjj \ 4
14— trissob
RSPCKn (CPOL = 0) —

HH /
RSPCKn (CPOL = 1) \

J{
]

g

)

H A S
tsu| [ tH trimoED2
trimoenT”] >
=
MISOn (= ( msor—s )
ARB T /
t
w® tor tor
g <
I
mn = N
MOSin >§ ﬁf’;)( el X BEOT—5 >§ wT—5
H:Iljj N\ r)l)?

2.53 SPI#A4 =YY (R4, TISSP)
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2. BEXHIEHE

X

SSLnOA

RSPCKn (CPOL =0)
AR

triss trisH trino
< » » <
< > > < »
(8
)l- \K T X
X / (8
R

/N

RSPCKn (CPOL = 1)
AR

MISOn
AN

A

tTisoED1

Mo wwe
Hh

tsul | th trisoED2

| |<p

7/ EHNON &l [N

Sz=ad )~ o7 )

N
top tor tof
_‘_ “, +H<—

BN mmor—s X B#ROT—5 )
T3 ( i

Bl 254 SPIAA3VY (RL—T, TISSP, I\—X MEGEEOEZEHY)

SSLOnA 71

RSPCKn (CPOL = 0)
AR

RSPCKn (CPOL = 1)
AR

MOSIn
AR

MOSIn
Hh

triss

tris

i
_/
N\

trisoen1 le>| [« [
= L ) =
B0 < \ = >_ X BAD 5_<
R T=% 1 « \B#OT—2 —5 Y
T
fon too
tor tor I
(> e
{ mants \f *
-« ;_;X BOOT—% X DATA K BROT—4 X_ BOOT—%

255 SPIZA43VY (RL—T, TISSP, /N—R MEEROELEL L)
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RZ/T2H E XUV RZIN2H F—42 ¥ — |+ 2. EXHIFE
25512 xSPIAA4 32T
#233 xSPIZA43VT (12)
i
Vou = VDD1833 x 0.5, Vo =VDD1833 x 0.5, C=15pF (VDD1833=1.8V F71z1£3.3V)
1.8V 3.3V
Uk
HH 1% Min Max Min Max Bify S HE
YA OILEA L SDR tpERIOD | 7.5 — 10.0 — ns 2.56
DDR 7.5 — 10.0 — ns
sy IHBRIL—L—k tsRck 0.75/0.56 — 0.56 — V/ins
(E2)
YOI TFa—TA—HAIILEH tckpeb 0.0 tpPERIOD ¥ 0.0 tpERIOD | NS
0.05 x 0.05
78y 7 RINLRE tekmpw | tPERIOD * — tPERIOD * — ns
0.45 0.45
EHVOVIOREERE VOX(AC) 0.4 x VCC18 | 0.6 x VCC18 | — — V
DS Ta—T4—HYAUILEH tbspcp 0.0 tPERIOD X 0.0 tPERIOD | NS
0.04 x 0.04
DS &/ VLR HE tosmpw | tPERIOD % — tpeRIOD X — ns
0.41 0.41
F—H AHARIL—L—k tsr 0.75/0.56  |— 0.56 — Vins
(x2)
F—H ANty 7y TERM (CKIZ|[SDR |[tsy 2.0 — 2.0 — ns 257
xLT)
F—R AHHR—IL KBRS (CKIZx L tH 1.0 — 1.0 — ns
)
T— 4 B ERR top — 1.00%3) — 2 0CE3) |ns
T—RHAR—IL FERHE ton -1.0 — -2.0 — ns
F—AHNNY T 7 F TR tBOFF -1.0 — -2.0 — ns
T—8%AHty b7 v JERM (DSIZ|DDR  |tgy -0.4/-0.6(¥2) | — -0.3 — ns B 2.58. &
XL T) (E1) 2.59
— N SE3
T—AR ANHR—IL FEEME (DS IZxf L 6E9) tH tPERIOD % — tPERIOD % — ns
) 0.41 - 0.41-0.3
0.4/0.6(%2)
T—2thty b7y TER (CKIC tsuo 0.8/1.00%2) |— 1.0 — ns
xLT)
F—AHAR—IL KBRS (CKIZxL tho 0.8/1.00%2) |— 1.0 — ns
)
CS Low~% B v % High tosLekH | 6.0/8.00F2) | — 8.0(F4) — ns 257~E
(F4) 2.59
42 8% Low~CS High tckLesH | 6.0/8.00E2) — 8.0 — ns
CS High B tcsTD 1 16 1 16 tPERIOD
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RZ/T2H 8& U RZ/IN2H T—2 — k 2. BRI

#£233 xSPIAA I (212)

&
Von = VDD1833 x 0.5, Vo, = VDD1833 x 0.5, C=15pF (VDD1833=1.8V F1-[£ 3.3V)
. |18V 3.3V
P
HH J|” Min Max Min Max Bify SEH
DS Low~CS High tpsLcsH | 6.0/8.002) | — 10.60E5) — ns 2.60
(GE5)
CS High~DS +F354 X T7—F tcsHpsT | 0.0 tPERIOD 0.0 tPERIOD | NS
CS Low~DS Low(8) tesipst | 0.0 16.00E9) 0.0 20.00%9) | ns
DS 54 XT— k~CS Low tpstcsL | 0.0 — 0.0 — ns
CK Low~DS Low(*6) tekLpsL | — (045+e)x |— (0.45+ |ns
tpeRIOD - 2 e) x
(X7) tPERIOD
-2 (x7)

1. DS v7 hE&RE (WRAPCFG.DSSFTCSx[4:0]) [X. 133 MHz T 01001b, # & U 100 MHz T 01100b TF,

2. 133 MHz BFD #7100 MHz BF D445k

3. CHILOEN 7H— MM ABA7H— FiEBEE v + (COMCFG.OEASTEX = 1) THiE & hi- & 2DETT,

4. ZHIXCSTH—FRACS 7H— FLIRE w k (LIOCFGCSN.CSASTEX = 1) THifR s iz EDIETT,

E5.  tokpsL PHIFZEFB-LTLIIZEDETT,

6. COFIRIE. tosicsH & treriop P 80%ULETHBIBENH D ERME L TLVS, JESD251 D tps| csH BEREH T H-OICOHDBE
TTo AEVHEENCOFFIIHERICHS K S512F 5. LIOCFGCSN.CSNEGEX Z#tRfEICERE L T EELY,

7. e=LIOCFGCSn.CSNEGEX

8. JESD251 7ATFAIN20 A EYEFHERALTWSEEIC, ARV REET A 7747 7 2—ADRIZ DS A High TH3HE. CS
Low m 5 DS High [Z4 5 F TOREE COEEEE-IRENHY FT,

;9. LIOCFGCSNn.LATEMD # 0 [ZERXE LT JESD251 AT 7 AL 1.0 * £ F=ILJESD251 O T 7ML 20 *EYEFERAT S &
&, DSEHFORIBIILE I VERNEHTHAIE. COHMTBERALEEA,

P trERIOD tsRek tsRek
YUTNLIUR

CKH A tekmpw tokmpw
DS}-\ jj A tosmpw » | tosmpw N

tckoeo

tospco [€P1€P)

e > > < > tsr
tsu tH tsu tH

DS£#)

VL (30%)

IOA 7 —\
(CKET=lF Vmooo

tsu th t3u tH
< tOD: «—> ton .tff
(Cthi)ﬁ VoH (70%)
VoL (30%) >< >< >< ><
> > tsRek tsRek
too ton
EZECKH A Vox (max) : / 70% % £70% 70% 70%
CKMPW \/ tekmpw
Vox (min) 30% 30% 30% 30%
teroep - treERIOD t_(:K:;_D

256 xSPIYAvy/DSBAZVY
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 2. BRI

XSPIn_CS0#
XSPIn_CS1#
/[ /L
testo | tesieku tekiesH

XSPIn_CKP

X

tBoFF

XSPIn_IOm

F—aN Fo8An

257 SDRERERA I Y (1S-1S-1S, 1S-2S-2S, 25-2S-2S. 1S-4S-4S, 45-4S-4S)

XSPIn_CS0#
XSPIn_CS1#

tesLekH tekiesH

(XSPIn_CPN)
XSPIn_CKP
XSPIn_DS
tsuo tro 1299 to tBoFF
XSPIn_IOm
F—aH TEASN
DSAH DSAH

258 DDR#EZ{E4L41 =>4 (4S-4D-4D, 8D-8D-8D)

XSPIn_CS0#
XSPIn_CS1#

tesiekH

tekLesH

(XSPIn_CPN)

XSPIn_CKP
XSPIn_DS
tsuo to 1599 to tsoFF
XSPIn_lOm
T—AHA
DSAA

259 DDR#ZEZ{EH A 3% (HyperRAM EEiAH)

R01DS0426JJ0130 Rev.1.30 :{ENESAS Page 149 of 170
Jul 7, 2026



RZ/IT2H XU RZ/IN2H T—4% ¥ — k 2. EXRIMEFE
tesLekH tosLcsH
cst & \
77 17
tcsHDST [«—»|
AR /|
CK _\__ / ) \ )
tesiost _ foros P tostesL
( S W WA Y eSS e
os ) i
260 DS~CS{ES4/143IVY
25513 TFTILEAVIIALA B ITI—REAAL IV
5t Vou=VDD33 x 0.5, Vg =VDD33 x 0.5, C=30pF
£234 AIAVRITI—RBLZIVYT
HH S oRIL Min Max Bifr SHBE
DSMIF |4 Bv5944)L Y24 |toseyc 40 200 ns 2.61
AL— 40 200
P
2 8w % High L)L T AA  |tpsckwH 16 — ns
AL— 16 —
P
28vY Low LA TAB | tpsckwL 16 — ns
AL— 16 —
7
v b7y TR TRA |tsy 15 — ns 262, X263
AL— 5 —
P
R—JL KEERS TRE |ty 0 — ns
Ab— 5 _
7
tosckwH
MCLKmn tosckwL
(m=0~9,
n=0~2)
tDScyc
E261 sOvIAHAEZASIVT
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RZ/T2H &Y RZIN2H T—&2 — 2. BRI
MCLKmn
(ABFEEEED
MDATmn
(A7)
m=0~9,n=0~2 tsu tH
262 BERA4I2Y (MCLKn b EAYY R
MCLKmn
(ANFLEFHEA)
MDATmn
(A7)
D ——
m=0~9,n=0~2 tsu ty
263 BERAI2Y (MCLKn b TAY RH)
25514 A—HHRYCLUEFTI—RIALZIY
5
Von = VDD1833 x 0.5, Vo, =VDDI1833 x 0.5, C=15pF (RGMII, VDD1833 =1.8 V)(E”
Von = VDDI1833 x 0.5, Vor,=VDDI1833 x 0.5, C=25pF (RMII, VDD1833 =3.3V)
Vou = VDDI1833 x 0.5, Vor,=VDDI1833 x 0.5, C=30pF (MII, VDD1833 =3.3V)
#2235 A—HYRYFMUET—RELZYT (112)
IEH S UMRIL | Min Max Hifsy SHEE
A4 —H=x ETHn_TXCLK. ETHn_RXCLK 7 | Gbps tRGMIIck 7.2 8.8 ns 2.64
en oA LIH 100 Mbps 36 44
10 Mbps 360 440
ETHn_TXCLK. ETHn_RXCLK &% |1 Gbps — 125 - 50 ppm | 125 + 50 ppm | MHz
100 Mbps 25-50 ppm |25+ 50 ppm
10 Mbps 2.5-50 ppm |[2.5+ 50 ppm
ETHNn_TXCLK, ETHn_RXCLK 72— |1 Gbps — 45 55 %
TATIATN 100 Mbps 40 60
10 Mbps
ETHn_TXCLK. ETHn_TXDO~ETHn_TXD3. troMirs | — 0.75 ns
ETHN_TXEN (TX_CTL). ETHn_RXCLK. ETHn_RXDO | tgamus
~ETHN_RXD3. ETHn_RXDV (RX_CTL) 325 LAY .~ | x1)
IHTAYEHE
ETHn_TXDO~ETHNn_TXD3. ETHNn_TXEN (TX_CTL)~ |tremilos |-0.5 0.5 ns
ETHn_TXCLK E h X F 21—
ETHn_RXDO~ETHNn_RXD3. ETHn_RXDV (RX_CTL) |treMmis 1 — ns
Y b7y TEEE
ETHn_RXDO~ETHNn_RXD3. ETHn_RXDV (RX_CTL) |trgmih 1 — ns
R—IL FEERE
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RZ/T2H E XUV RZIN2H F—42 ¥ — |+ 2. EXHIFE
£235 A—HYRYIURITI—XEFLIVYT(212)
RE 2RIV | Min Max B SHRE
A4 —Hx ETHn_RXCLK A OILEA L tRMIIck 20 — ns ¥ 2.65
v bk
(RMII) ETHn_RXCLK &%k Typ. 50 MHz — 50 - 50 ppm |50 + 50 ppm | MHz
ETHn_RXCLK T2 —7 « — 35 65 %
ETHn_RXCLK iz5 EAY /3L B TAY B tRMIickr | 0.5 3.5 ns
tRMIlck
ETHn_TXDO. ETHn_TXD1. ETHn_TXEN HEBEE |trymig 25 12 ns
el
ETHn_RXDO. ETHn_RXD1. ETHn_RXER. tRMIls 4 — ns
ETHn_RXDV (CRS_DV) v k7 v T
ETHn_RXDO. ETHn_RXD1. ETHn_RXER. tRMIlh 2 — ns
ETHn_RXDV (CRS_DV) 7k—JL FEFRS
ETHn_TXDO. ETHn_TXD1. ETHn_TXEN. tRMIIr 0.5 4 ns
ETHn_RXDO. ETHn_RXD1. ETHn_RXER. trwins
ETHn_RXDV (CRS_DV) 35 EhY /35 Th Y RS
4 —4% |ETHn_TXCLK. ETHn_RXCLK #4 % |100 Mbps thilck 40 — ns 2.66
v (Ml L Ls
v B M) s 10 Mbps 400 —
ETHn_TXCLK. ETHn_RXCLK fEi%&%k | 100 Mbps — 25-50 ppm |25 +50 ppm | MHz
10 Mbps 2.5-50 ppm |[2.5+ 50 ppm
ETHN_TXDO~ETHn_TXD3. ETHn_TXEN. thilg 1 20 ns
ETHN_TXER H J1:E ZEFFRE
ETHn_RXDO~ETHn_RXD3. ETHn_RXDV. tMils 10 — ns
ETHn_RXER v b7 v JHR
ETHn_RXDO~ETHn_RXD3. ETHn_RXDV. tMilh 10 — ns
ETHn_RXER 7R—/L KBRS

1. tRGMIIr & tRGMIIf DBIEEHIZ DL TIL. Reduced Gigabit Media Independent Interface (RGMII) 12/10/2000 /83— 3> 1.3 DE
3EBHBLTLIESEL,
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Jul 7, 2026

RENESAS

Page 152 of 170



RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k

2. BRI

trRGMilck

ETHn_TXCLK

trRGMilos trRGMilos

traMmiIf

treMir.  tRGMIIF

_.l_l._

treMmilr

80%

20%

ETHn_TXDm
ETHn_TXEN
trGMilck

ETHn_RXCLK }/

treMils | tRGMIIh traMIls

traMIlh

traMmIIf

tramir, tRaMmif

80%

20%

treMiIr

ETHn_RXDm
ETHn_RXDV

264 RGMIEREZL4SIVJ (n=0~3, m=0~3)
tRmlck tRMItck tRMitcke
ETHn_RXCLK —\—
tRmig | truiry tRwie
80%
ETHn_TXDm
ETHn_TXEN
20%
| tRuils truin ! Rt tRmie
ETHn_RXDm 7
ETHn_RXDV 80%
ETHn_RXER
20%,
265 RMIZEZEL24I2S (n=0~3,m=0,1)
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RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k

2. BEXHIEE

X

tniick

ETHn_TXCLK
ETHn_RXCLK

g

ETHn_TXDm
ETHn_TXEN
ETHn_TXER

L tmis

i

ETHn_RXDm
ETHn_RXDV
ETHn_RXER

X 2.66

2.5.5.15 DYTFILRBLDAV R VR T T —RBAL Y

SR

Von = VDDI833 x 0.5, Vor = VDDI833 x 0.5, C=30pF (VDDI1833=18V $£7-(%3.3V)

MIERZEX2CI SV (n=0~3, m=0~3)

$£236 LYTFIRRCAVM VR ITI—RELZVY
U
15H )7 Min Max Hifiy SRR
MDIO MDC H H1H 41 & JLEERE GMACn_MDC, |Tmpcek |80 — ns 2.67
ETHSW_MDC
ESC_MDC 400 — ns
MDIO H JBIERRT (MDC S5 TFAY (2 L T) 2D Tmpiod | — 20 ns
MDIO Aty b7 v FERI (MDC 315k | GMACn_MDC, | Tmpios | 18 — ns
MYz LT) ETHSW_MDC
ESC_MDC 70 — ns
MDIO AA17R—)L FEFR (MDC 326 EAVY (23 L T) TmbIoh 0 — ns
1. ETHSWHALOHEAEAIVHIEMDCDILEENY Ty DIZEDINTHEY., LORERICHABEEERTERRETY,

R01DS0426JJ0130 Rev.1.30
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X

RZ/T2H & U RZIN2H T—2 2 — k 2. EXRERE

tmDCcek

GMACn_MDC

ETHSW_MDC

ESC_MDC
(H7)

\ tMpios tvoion
N >re

GMACn_MDIO

ETHSW_MDIO

ESC_MDIO
(AJD)

tmpiod

GMACn_MDIO

ETHSW_MDIO

ESC_MDIO
(H7)

n=0~2

2.67 SNTFIURRADCAV MM IR II—RBAZY

2.5.5.16 SHOSTIF 24 224
EGaE
Vou = VDD33 x 0.5, Vo =VDD33 x 0.5, C=30pF

%237 SHOSTIF&#A 324

RE SUoRIL Min Max By SHRE
SHOSTIF YAV IHALIILEAL L tSHek 25 — ns 2.68
4 8% High FFfE tcH 0.45 0.55 tSHck
40y %5 Low B toL 0.45 0.55 tSHok
o8y EENY R)L—L— |tcrT 0.1 — V/ns
k
HBYHITETAY ZI—L— |teer 0.1 — Vins
s
CS# High B5FS tcs 2 — tHek 2.69. H2.70
CS#HT T4ty b7y 7B |tcss 15 — ns
il
CS#7 YU T4 TR—IL FEEE  |tcsH 15 — ns
T—R ANty b7 v THEM tsu 3 — ns
T—4 AHhHR—IL FEME tHD 10.5 — ns
78v%Y9 Low~HAER ty — 15.5 ns
T—A2HHR—)L FEME tHo 6 — ns
T—4 HhE IR tpis — 18 ns
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RZ/T2H 8& U RZ/IN2H T—2 2 — k 2. BRI

X

ten terr terT

HSPI_CK /‘ \
_/

AR

tsHek

268 SHOSTIF/OvH %435

tcs
HSPI_CS#
AR " " " 7

tcss tesH

SCPOL=0
HSPI_CK
AR

SCPOL =1

tsu | | tho tois
HSPI_IO[n:0] } "") < 1;
. MSB IN DATA LSBIN MSB OUT DATA LSB OUT

AHiA « N ><

Ah7z—X HAhoz—X

BESPIE—F :n=0 (AKIB) . n=1 (HAK)
Dual SPIE—F :n=1

Quad SPIE—F :n=3

Octal SPIE—FK :n=7

269 SHOSTIF 24 S>% (SCPH=0)

tcs
HSPI_CS# \
AR \

tcss tesh

SCPOL =0

HSPI_CK
AR

SCPOL =1

fois

LSB OUT F
/

HSPI_IO[n:0]
AHA

BESPIE—F :n=0 (AKF) . n=1 (HHE)
Dual SPIE—F :n=1

Quad SPIE—F :n=3

Octal SPIE—F :n=7

270  SHOSTIF 24 =% (SCPH =1)

25517 LCDC #4225
ESUSE

Vou = VDD33 x 0.5, VoL =VDD33 x 0.5, C=230pF
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RO

X

RZ/T2H 8& U RZ/IN2H T—2 — k 2.8

%238 LCDCAAM=SVY

EH VR | Min Typ Max Bify ZRE
LCDC DCLK H H/E fLeye 10 — 200 ns & 2.71
DCLK 1 Low LRJL/NLREE | tol tleye2-1 | — tleyd2+1 | ns
DCLK Hi 71 High LAJL/SILRIE | ton toyd2-1 |— tley2+1 | ns
DCLK 1315 LAY Y B tLor — — 3 ns
DCLK AL B TAYY BERA tLoF — — 3 ns
T— 3 HNE RS top -1.5 — 15 ns

thyc

DISP_CLK

DISP_VSYNC
DISP_HSYC
DISP_DE
DISP_DATAR[7:0]
DISP_DATAG[7:0]
DISP_DATAB(7:0]

fr—21)

DISP_VSYNC

DISP_HSYC V
DISP_DE
7=22  pisp_DATAR[7:0]

DISP_DATAG[7:0]
L

DISP_DATAB(7:0]

too

x.
7—2Z1) DISP_CLKE#:H 1E—F (DU_DITROL X4 MDPI_CLKMDE v FA0D & &)
r—22) DISP_CLKREsHi 1 E— F (DU_DITROL X4 MDPI_CLKMDE v FAM D & &)

2.71 LCDC 2/ 32245

2.5.5.18 SDHI 24 2%

%£239 1.8VSDHI &4 34 (112)
%4 Vop = VDD1833 x 0.5, Vg, = VDD1833 x 0.5 (VDD1833 = 1.8 V)

EH VRN &4 Min Max |Bfi |SHBE
(SD) SD_CLK# By 9449l Tspeve C=15pF 5 ns & 2.72
SDR104 — ERBhTREE
(eMMC) SD_CLK % B v % High LA LG TSDWH CLK - 5 15 |— ns
HS200 SD_CLK # 0w % Low LAJLIE Teowt Tofh & 15  |— ns

SD_CLK # B w43t LAY BERA TsoLH — 1 ns

SD_CLK # O w4 35 FhtY BRI TsDHL — 1 ns

SD_CMD. SD_DATA Hi /125 TspooLy 4.7 109 |ns

?%D_CMD SD_DATA A1ty b7 v 7B | Tspis — — ns

5

SD_CMD. SD_DATA Af7k—/L KESR | Tspi — — ns

SD_CMD. SD_DATA AHF—41& TspiDw 288 |— ns
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RZ/T2H & U RZIN2H T—4 — b 2. ERmsEE
#£239 1.8VSDHI #4324 (212)
%M : Vop = VDD1833 x 0.5, Vo = VDD1833 x 0.5 (VDD1833 = 1.8 V)
EH VR £ Min Max |Hfi |SEEH
(SD) SD_CLK#OwsHA 4L Tsoeye C=20pF 10 — ns 2.72
282?2’ SDR25, SD_CLK % B4 High LRJLIE TspwH fﬁgﬁg%— 3 — ns
%%MS%R SD_CLK # 0w % Low LAJLIE Teowt Tofh & 3 — ns
DRCLE: SD_CLK 4 By 4 315 LAY BSRS TsoLH — |2 ns
SD CLK 2 Oy b THY B TsDHL — 2 ns
SD_CMD. SD_DATA H h:B%E TspobLy 42 |16 |ns
?%D_CM& SD_DATA A1ty +7 v T8 | Tspis 1.1 — ns
it
SD_CMD. SD_DATA AH7HR—)L R | Tspi 18 |— ns
SD_CMD. SD_DATA AQF—4% 18 Tspiow — — ns
(SD) SD CLKZ#aw o414 9L Tsocye C=25pF 20 — ns & 273
DDR50 — BRENIRRE
(eMMC) SD_CLK # B % High LA JLIE TsDwWH CLK: = 9 11 ns
& DDR SD_CLK 2 8w % Low LALIE TspwL Tofh: & 9 1 ns
SD_CLK # w43t LAY BERA TspLH — 3 ns
SD CLK 2 Bv it TAY B TSDHL — 3 ns
SD_CMD i 71583 (SDR) TspobLy -6 3 ns
SD_CMD A1t v b7 v FBR (SDR) | Tspis 48 |— ns
SD_CMD Af17k—)L FESRE (SDR) TsoH 25 |— ns
SD_DATA i /1523E (DDR) TspobLY DDR 25 |6 ns
SD_DATA AA1t v b7 v JB§fE (DDR) | Tspis_por 1.5 — ns
SD_DATA A f17k—)L KEsfS (DDR) TsDIH_DDR 15  |— ns
240 33VSDHIZA IV (112)
%M : Vop = VDD1833 x 0.5, Vg = VDD1833 x 0.5 (VDD1833 = 3.3 V)
EH VRN &5 Min Max |HfI |SHEER
(SD) SD_CLK&Ows449)L Tspcve C =40 pF 20 — ns 2.72
o , — ER BN FE
(eMMC) SD_CLK ¥ B ¥ High LA JLig TspwH CLK: = 7 — ns
3% SDR. SD_CLK # 8w % Low LAJLIE TsowL Tote & 7 — ns
SD_CLK 7 Bw#&is EAY B TspLH — 3 ns
SD_CLK & By o35 THY R TSDHL — 3 ns
SD_CMD. SD_DATA H 7:E%E TspobLY 62 |25 |ns
?EI]D_CMD\ SD_DATA A1ty F7 v T8 | Tspis 4 — ns
L
SD_CMD. SD_DATA AH7HR—)L KB | TspiH 2 — ns
SD_CMD. SD_DATA AAT—41E Tspiow — — ns
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RZ/T2H 8 &K U RZ/IN2H 7—42 — k 2. BRI
%240 33VSDHIZA I (212
%14 : Vop = VDD1833 x 0.5, Vo, = VDD1833 x 0.5 (VDD1833 = 3.3 V)
HH LR £S5 Min |Max |Bifi |S&E
(SD) SD_CLK o/ aw o449 Tspeve C =40 pF 40 — ns 272
T4 NEE - —— ERBhoRE
(eMMC) SD_CLK 4 B w % High LR LIg TSDWH CLK - 10 — ns
T ERE SD_CLK Z 8w% Low LA LI TspwL TOHh 10 — ns
SD_CLK 7 Bw¥is EAY B TspLH — 10 ns
SD_CLK # O w435 FhY BRI TsDHL — 10 ns
SD_CMD. SD_DATA H 5158 TspobLy 75 |25 ns
?%D_CMD, SD_DATA A&y b7 v 7B | Tspis 4 — ns
SD_CMD. SD_DATA AAHR—/L KESRE | Tspiy 2 — ns
SD_CMD. SD_DATA AHF—4%1E Tspiow - - ns
(eMMC) SD CLK & OwsH4 4L Tspeyc C=30pF 20 — ns ®2.73
% DDR SD_CLK ¥ B w % High L)L TSDWH iﬁiﬁg 9 11 ns
SD_CLK 2 8w % Low LALIE TspwL Tofh & 9 1 ns
SD_CLK 7 By it LAY B TspLH — 3 ns
SD_CLK ¥ A w43t TA Y EE TSDHL - 3 ns
SD_CMD Hi /1;:2E (SDR) TspobLy -6 6 ns
SD_CMD AHt v b7 JFBf (SDR) | Tspis 48 — ns
SD_CMD A #17R—)JL FEERS (SDR) TsoH 25 — ns
SD_DATA i /1;2%E (DDR) TspobLy poR 25 6.5 ns
SD_DATA AA1t v b7 v JB§fE (DDR) | Tspis_por 17 — ns
SD_DATA A 17k—JL KRS (DDR) TspiH_DDR 1.5 — ns
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RZ/T2H EX UV RZIN2H F—4&2 ¥ — |+ 2. EXHIFE
tsbcyc
< > tsoHL tsoLH
P tspwH L tspwi |
SDn_CLK 70%
(HA)
30% 30%
tspis tspiH
SDn_CMD
SDn_DATA[7:0]
(A7)
) tspiow >
tspobpLY (max) tspobLY (min)
SDn_CMD
SDn_DATA[7:0]
(H7)
n=0,1
n=1M154&. SDn_DATA[7A|lZERATEE A,
272  SDHI#4 S>% (SDR)
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RZ/T2H EX UV RZIN2H F—4&2 ¥ — |+ 2. EXHIFE
tsbcyc
< > tsoHL tsoLH
P tspwH L tspwi |
SDn_CLK 70%
(H7)
30% 30%
tsbis tspiH
SDn_CMD
(AH)
tspobLY (max) tspobLY (min)

SDn_CMD
(B

&

W

tspbis_DDR |tsbiH_DDR tsbis_DDR| tsbiH_DDR

i

tspobLY_DDR (min) tSDODLY DDR (min)

SDn_DATA[7:0]
(A7)

i%

1

tsDODLY_DDR (max) tSDODLY DDR (max)

SDn_DATA[7:0]
(H7)

=]

n=0,1
n=1N154E. SDn _DATA[7A|IXFRATEEF T A,

273 SDHI %4 =>% (DDR)
2.6 USB #F1%
A LSI @ USB PHY |4, Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 {Z¥E#L L F 7,

b= USB_VUBUSIN ##F & VBUS EERMMAIZ 30 (£1%) kQ O EIER EEGET 2BENHY ET .
USB_TXRTUNE #fiF & VSS DRI 200 (21%) Q DS ERIEIMZ KT 2HENHY T,

2.7  AD TH4EHE
F241 12Ev b+ AID E#EYE (1/2)

H Min  [Typ | Max B | BEE

S RkE 12 Evbk |—
FrOgANEE — |_ | 15 oF _
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2. BX

RO

X

®241 12 Ev b AD Eif5E (2/2)
HH Min Typ Max BiRs SHEE
ZEHEERACEY F ¥ RIVERY Y TIL&KR—IL KE | 0.64 — — us —
HBREBRAVE—4 IR BR{E BT
Max =1.0 k2 F o RVERAY Y TL&K—L FE 032 |— — —
PR3 AR
To7ty hRE — — +50 LSB —
TR —ILERE — — +50 LSB —
EFbEE — +0.5 — LSB —
X — — +55 LSB —
DNL i FEfRIERZE — — +2 LSB —
INL D I E#HRIERE — — +3.5 LSB —
BA4FIvoLUD 0.02 — Q\SIZZ)DREF_ADCn - v —

. ROIEEMBIT. ADEBRPIHENRT IR ETOEN 2 IEEORIETY . AD EBRPIHENRRT IR ET2HEE. 18

EL-EQHEICINE ST VAL HY FT,

EA. BRI, U7 VOB E EREBREOAETY .
DUT
ADC (% fi[E12%)
Ro Rs
7ray )
@ \O @
S — S —
Co
o e
/)
Ro. Co: EB5RA VE—4 VR
Cin: AEHFERE vy —2, AlBA. T0fh)
Rs. Cs: ADC#{fiEIE 1 ~ E—4 > X (Rs=5.4kQ# & UCs = 1.25 pF (Typical))
274  AID 2 N—42O%E(HEEE L A DR RERE
28 REt VYHH
+242 EE€VUUREHYE
EH Min Typ Max =13 AIEEH
ExHEE — +2 — °C (E1)
BEMERN — 0.0625 — °C/LSB —
HAa—F (25°CH) — 1751 (10 #%p) | — e SCRR LT R4

1. 2mFv)IL—23y (Tj=-40CHELUTj=125C). H&U 8 ETY,

2.9  PCI-Express $¥1%

A% LSI @ PCI Express PHY %, PCI Express® Base Specification 3.1 (Genl/Gen2/Gen3)

THERLL 9,
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% 2.43  PCl Express REFCLK A A%t

HH SyRL & Min Typ Max BAfr
AN UTLIY R4 VE—F VR ZRX-SINGLEEND — 10 — — kQ
EPANE—Y b E—VERE VRXCLK-DPP — 120 — — mV
AHAIEVE—FEE VRXCLK-DC-CM — 0.25 0.6 0.95

RO UTILIT Y RAHKBE VRXCLK-SE — -0.3 — 1.1

2.10 DDRSS (LPDDR4) #514%
A LSI @ LPDDR4 PHY /%, JEDEC 209-4D Ik IZHEHL L F -,

E. DDR_ZN ##F & VSS DRI 120 (21%) Q DA ERIEIM ZEH T 2HENH Y FT,
2.11 TFTNNYTAL B TTI—REAL VY
25 - Vo = VDD33 x 0.5, Vg, =VDD33 x 0.5

£244 FTNRYFTLE871—RE43V5

HE % Min Max Eify BHRE
TCK ¥4 7 JLESR | ICE H:#kes t7CKeyc 300E1) — ns 2.75
BSCAN {& R 80 —
TCK High LA L7 %)L R 15 treKH 0.4 0.6 trCKoye
TCK Low LA JL/SIL R 1B troxL 0.4 0.6 trCKeye
Dl £y b7 v FE5RE troIs 5 — ns 2.76
TDI 7Rk—JL KEERS oI 5 — ns gf:jj 8 30
TMS/SWDIO £y k7 v THfS ttmss 5 — ns
TMS/SWDIO R— )L RE5RS trumsH 5 — ns
SWDIO ;BIERFMH tswpo — 15 ns
TDO B HERFfE ICE #&fbs ttpob — 15 ns
BSCAN f{& AR — 22
FrIFoLORE Y b7y THERE tcAPTS 5 — ns 2.77
F¥ TF ¥ L REZHR—IL R/ tcAPTH 5 — ns
B L O RS BERRM tuppaTED | — 15 ns

F1 COER. ABEROBESEDODRNMDY A IILEALTT,
EREDY A VLB A LIE, TCKE X TF XTIV IEL IV EERTDICEDT—TLREZERLTRET DLENHYET,

‘ tTCKcyc

treke

TCK 172 vcess

275 TCKAABAZIVY
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2. BRI

i
X

tTCKcyc

»

TCK /

trois

]

trom

Een

[
TDI i

trmss

L

trmsH

[
TMS/SWDIO (AF) i

L

tswpo

SWDIO (H#)

Ll

troop

TDO

K276 TF—REEZAIVT

TCK f______\

tcapts | tcapTH

-/

FvIFv
LYRA

tuPDATED,

BHLIORA

277 NYUFYRFXeABAZALZI DY
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a
(z88°2)
(z88'%)
o &
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Index area

)ECLCLVIVLVLCLVLVIVLV.CICLVLVLVAVLVLULOLVLVLD]

v

Max
21.15

21.15
2.30
0.45

0.55
0.20
0.08
0.15

0.2

Nom
21.0
21.0
0.40
0.80
0.4

0.4

0.50

Min
20.85

20.85
0.35

0.45

Reference| Dimension in Milimeters

Symbol
D
E
A

x1

X2
y

vyl

3] [as]

7 (0D

— 0000000000
—— 900000000000

O0000O0O000000
Q00000000000
O0000O0O0000O0
0000000000
000000000
00000000
00000000,
O000000

“HO0000000004
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
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[eJe)e;

[
0000000000000 000
000000000000 00O000

o
o
o
o
o
(0]
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o
O
o
o
o
o
o
o
O
o
o

[ele]eleleXelele)eleeT el ofelokeYe)
0000000000000 00

T
“$0
o

O00000000000
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OO00000000000
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O00000000000
O00000000000
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7

5

ox2M |S

576x 9b] #x1w[s[A]B]

000000000000

3|

O00000000000
O00000000000

AC

$ 2oz

22> >F a

-4 m 0O w O <

T ¥ T o O o

2(|4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
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i
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y 17.00

TOP VIEW

1.9810.20

}

16.00

SIDE VIEW

16.00 Package

/ Outline
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RECOMMENDED LAND PATTERN
(PCB Top View, NSMD Design)

+0.15

669X &0.31
3230282624222018 16 1412 10 8 6 4 \2
‘3*312927252321 1917158 11 9 7 5 3\1

O
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BOTTOM VIEW

| — > [o08[c]
¢ ¢ T_L |

T T IT JT PAVEUAS

i
0.23 I e

DETAIL A

——

~—— 0.27,SRO
SectionC-C'

/()&, 20.24 Metal land
./~ 20.34 Solder mask opening
DETAIL B

NOTES:

1. JEDEC compatible.

2. All dimensions are in mm and angles are in degrees.
3. Use +0.05 mm for the non-toleranced dimensions.
4. Numbers in ( ) are for references only.

5. Pre-reflow solderball diameter is §0.30 mm.

A13 669 > FCBGA
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2. BRAEHE
o &229SCl. SCIE#A I VJ&EH
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K213 4—Y 2y FPHYRES OV I HAZA I VT EEHR
£217 Uty b, BlURAH. BEUVE—FEA I VT EEH
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HECHEALDIESLIE
ZITHE. YA VERLRITERT S MERLOEESE] [COVWTHALET, EAIOERLOEERBICOVTIE, AFFa AV FEEUTY

ZALTYIT—rEBSBLTIESLY,

1. BHEIAEK
CMOS #RNIMY KV OEIEHERHLEZDLAFT TSI, CMOS HRAFBUVHERICL > T — MEBRRIEFZE LD LAHY FT, EOR
FORICIE, BHHIAEFEBICERALTLLSEEED FL—OIADUr—X, EEHOREM. EBRV—XALGEEFAL. AL TIEIZIET—
REBLTLESD,, TSRFYIRLEICKBELEZY., HFEM-Y LAEVTLEEL, 2. CMOS #RERE LIzAR— FIZDOWTHRABOEK
WE LTS,
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BRBART, RROKEETETT, BRBARICE, LSIONBEROKREITEETHY .. LR IDBREPLEIHTFOREETETT . SMb
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4. KEMIHFONE
KERHFE., TRERHFORE] (TH->TRELTLLESL, CMOS #EDAHNHFDA VE—F D RIE, —fRIC. N4 VE—F VR EHS
TWET, RERFEFEFBRETERSIEI L. FERRICKY. LSIBBO/ A XAEHMEh, LSIRBTEEERNSRNZY. AHESLRHE
ShCREEZRITBNNHY EFT,

5. /8w YIz20LT
Dty bEE, 7y I RRELER. Uty FEBRLTLESL, 7RYSLAETHOI/ OV IR YEIRE, YYBRLEIOvINRELTE
BITOYBZTIEZE W, Uty M SMBRIRTF (FENBRIRER) 2ANV-70v I THEZMABT LSO RXTLATIE. VAV IN+HHRE
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6. ANImFOENMKRE
AN/ A XORGFRIZE D BEREASRBEOREICHYFEIOTEELTLLEEIL, CMOSHRDAAN/ 4 X EITEEL T, Vi (Max.)
5 Vi (Min.) ETOEEICEEFEDLLSHIBEE. BRBELSIEEIITBIADSHYET, ADLALHLEEDHEEL LA A, Vi (Max) Hd Vi
(Min.) FTOMEEZEBT LBBHAMPICF v 2T/ AXBENRALHVESICHERAL TS,

7. UY—TJF7FLR (FHEE) 072X &L
DY—T7 FLR (PHEE) DTV EREZELETS, 7 FLRAEEICE. FROMERGERICEIVMFOATVNS YHF—T7 KLR (FHE
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